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Lista skrotow

AC prad zmienny

CD-ROM  dysk kompaktowy, pamiec tylko do odczytu

DC prad staty

EFUP okres uzytkowania bezpiecznego dla srodowiska

GB gigabajt

ID identyfikacja

P stopien ochrony przed wnikaniem

LCD wyswietlacz cieklokrystaliczny (ang. Liquid Crystal Display)
LED dioda $wiecaca (LED)

MIA Mechanical Impedance Analysis

n.d. nie dotyczy

OEM producent oryginalnego sprzetu

PC komputer osobisty

PC pitch-catch

SD Secure Digital (karta)

SPC statystyczna kontrola procesu (SPC, ang. Statistical Process Control)
USB uniwersalna magistrala szeregowa

VAC wolty napiecia pradu przemiennego

VGA Video Graphics Array

We/wy wejscie-wyjscie

Lista skrétow 9
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Wazne informacje, z ktérymi nalezy zapozna¢ sie przed
uzyciem

Przeznaczenie

Urzadzenie BondMaster 600 przeznaczone jest do wykonywania nieniszczacych
badan materiatow przemystowych oraz materialéw przeznaczonych na sprzedaz.

A OSTRZEZENIE

Nie nalezy uzywac urzadzenia BondMaster 600 niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Nie wolno go uzywac do badania lub kontroli czesci ciata ludzi lub zwierzat.

Podrecznik uzytkownika

Niniejszy podrecznik uzytkownika zawiera najwazniejsze informacje dotyczace
sposobow bezpiecznego i skutecznego korzystania z produktu, ktéry jest w nim
opisany. Nalezy go dokladnie przeczyta¢ przed rozpoczeciem korzystania

z produktu. Produkt moze by¢ uzywany wylacznie zgodnie z instrukcjami.
Podrecznik uzytkownika nalezy przechowywac w bezpiecznym, tatwo
dostepnym miejscu.

Wazne informagje, z ktérymi nalezy zapoznac si¢ przed uzyciem 11
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| WAZNE |

Niektore szczegdty podzespotéow przedstawionych na ilustracjach w niniejszej
publikacji moga réznic sie od faktycznie wystepujacych w urzadzeniu. Zasady
dziatania sa jednak takie same.

Kompatybilno$¢ urzadzenia

Z tym urzadzeniem mozna uzywac wytacznie zatwierdzonego wyposazenia
dodatkowego dostarczonego przez firme Evident. Wyposazenie dostarczane przez
firme Evident i zatwierdzone do uzywania z tym urzadzeniem zostato opisane

w dalszej czesci niniejszej publikacji.

A PRZESTROGA

Nalezy stosowac wylacznie wyposazenie i akcesoria spelniajace warunki specyfikacji
okreslone przez firme Evident. Stosowanie niekompatybilnego sprzetu moze
spowodowac nieprawidtowe dziatanie urzadzen i/lub uszkodzenia, a takze urazy
ciafa.

Naprawy i modyfikacje

To urzadzenie nie zawiera zadnych czesci, ktdre uzytkownik moégltby samodzielnie
serwisowac. Otwarcie obudowy urzadzenia moze spowodowac uniewaznienie
gwarangcji.

A PRZESTROGA

Aby unikna¢ obrazen ciata i/lub uszkodzen sprzetu, nie nalezy rozmontowywac,
modyfikowac ani podejmowac préb naprawy urzadzenia.

12
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Symbole bezpieczenstwa

Na urzadzeniu oraz w niniejszym podreczniku uzytkownika moga znajdowac sie
ponizsze symbole bezpieczenstwa:

A Ogdlny symbol ostrzegawczy

Symbolu tego uzywa si¢ do ostrzegania uzytkownika przed potencjalnym
niebezpieczenstwem. Nalezy przestrzega¢ wszystkich komunikatow
bezpieczenstwa umieszczonych przy tym symbolu, aby zapobiec mozliwym
obrazeniom ciata i szkodom materialnym.

A Symbol ostrzegajacy o wysokim napieciu
Symbolu tego uzywa sie do ostrzegania uzytkownika przed potencjalnym
zagrozeniem porazeniem pradem elektrycznym pod napieciem wiekszym niz
1000 V. Nalezy przestrzegac wszystkich komunikatéw bezpieczenstwa
umieszczonych przy tym symbolu, aby zapobiec mozliwym obrazeniom ciata.

Hasta sygnatowe dotyczace bezpieczenstwa

W dokumentacji urzadzenia moga znajdowac si¢ ponizsze symbole bezpieczenistwa:

A NIEBEZPIECZENSTWO

Hasto sygnatowe NIEBEZPIECZENSTWO oznacza zaistnienie sytuacji
bezposredniego zagrozenia. Zwraca uwage na procedure, sposéb postepowania lub
inne czynnosci, ktére, w razie nieprawidlowego przeprowadzenia lub niestosowania
si¢ do nich, groza $miercig lub powaznymi obrazeniami ciata. Nie nalezy
kontynuowac¢ dziatai po pojawieniu sie hasta sygnatowego NIEBEZPIECZENSTWO
do momentu catkowitego poznania i spelnienia wskazanych warunkow.

Wazne informagje, z ktérymi nalezy zapoznac sie przed uzyciem 13
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A OSTRZEZENIE

Hasto sygnatowe OSTRZEZENIE oznacza potencjalng sytuacje zagrozenia. Zwraca
uwage na procedure, sposob postegpowania lub inne czynnosci, ktdre, w razie
nieprawidtowego przeprowadzenia lub niestosowania si¢ do nich, moga
spowodowac $mierc lub powazne obrazenia ciala. Nie nalezy kontynuowac dziatan
po pojawieniu sie hasta sygnatowego OSTRZEZENIE do momentu catkowitego
poznania i spetnienia wskazanych warunkéw.

A PRZESTROGA

Hasto sygnatowe PRZESTROGA oznacza potencjalng sytuacje zagrozenia. Zwraca
uwage na procedure robocza, sposob postepowania lub inne czynnosci, ktore, w razie
nieprawidtowego przeprowadzenia lub niestosowania si¢ do nich, moga
doprowadzi¢ do niewielkich lub umiarkowanych obrazen ciata, szkéd materialnych,
w szczegolnosci w odniesieniu do produktu, zniszczenia czesci lub catego produktu
badz utraty danych. Nie nalezy kontynuowac dziatai po pojawieniu si¢ hasta
sygnatowego PRZESTROGA do momentu catkowitego poznania i spetnienia
wskazanych warunkow.

Informacyjne hasta sygnatowe

W dokumentacji urzadzenia moga wystepowac nastepujace hasta sygnatowe
oznaczajace uwagi:

| WAZNE |

Hasto sygnalowe WAZNE zwraca uwage na wazna informacje lub informacje
kluczowa dla wykonania zadania.

| UWAGA |

Hasto sygnalowe UWAGA zwraca uwage na procedure robocza, sposob
postepowania lub inne czynnosci wymagajace szczegolnej uwagi. Uwaga oznacza
rowniez powigzane informacje dodatkowe, ktdre sa przydatne, ale stosowanie sie
do ktdrych nie jest niezbedne.

14
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WSKAZOWKA |

Hasto sygnatowe WSKAZOWKA zwraca uwage na informacje, ktéra pomaga

w zastosowaniu opisanych w niniejszej publikacji technik i procedur do konkretnych
sytuacji lub zawiera wskazéwki pozwalajace efektywnie wykorzysta¢ mozliwosci
produktu.

Bezpieczenstwo

Przed wilaczeniem urzadzenia nalezy upewnic sig, ze podjeto wlasciwe srodki
ostroznosci (patrz ponizsze ostrzezenia). Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage na
oznaczenia umieszczone na urzadzeniu i opisane w punkcie ,, Symbole
bezpieczenstwa”.

Ostrzezenia

A OSTRZEZENIE

Ostrzezenia ogdine

Przed wlaczeniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac instrukcje zawarte
w niniejszym podreczniku uzytkownika.

Podrecznik uzytkownika nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu do
dalszego uzytku.

Nalezy postepowac zgodnie z procedurami w zakresie instalacji i obstugi.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac ostrzezen dotyczacych bezpieczenistwa
umieszczonych na urzadzeniu oraz w niniejszym podreczniku uzytkownika.
W przypadku uzytkowania sprzetu w sposob niezgodny z zaleceniami
producenta zabezpieczenia w sprzecie moga gorzej funkcjonowac.

W urzadzeniu nie nalezy montowac czesci zamiennych innych firm ani
wprowadza¢ modyfikacji bez wtasciwego upowaznienia.

Wazne informagje, z ktérymi nalezy zapoznac sie przed uzyciem 15
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Ewentualne instrukcje serwisowe przeznaczone sa dla przeszkolonego personelu
serwisowego. Aby unikna¢ zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym, nie
nalezy wykonywac jakichkolwiek prac przy urzadzeniu, nie majac odpowiednich
kwalifikacji. W przypadku pojawienia si¢ problemoéw lub pytan zwiazanych z
urzadzeniem nalezy kontaktowac sie z firma Evident lub jej upowaznionym
przedstawicielem.

Nie dotykac¢ zlaczy bezposrednio dlonmi. W przypadku nieprzestrzegania tego
zakazu moze dojs¢ do awarii lub porazenia pradem elektrycznym.

Nie dopuscic¢ do tego, aby przedmioty metalowe lub inne ciata obce dostaty
si¢ do wnetrza urzadzenia przez zlgcza albo inne otwory. W przypadku
nieprzestrzegania tego zakazu moze dojs¢ do awarii lub porazenia pradem
elektrycznym.

A OSTRZEZENIE

Ostrzezenie dotyczace zagrozen elektrycznych

Urzadzenie nalezy podtaczac tylko do zrédta zasilania odpowiadajacego typowi
podanemu na tabliczce znamionowe;j.

A PRZESTROGA

W przypadku uzywania przewodu zasilajacego niezatwierdzonego i
nieprzeznaczonego do produktéw Evident firma Evident nie moze zagwarantowac
bezpieczenstwa uzytkowania produktu pod wzgledem elektrycznym.

Srodki ostroznosci podczas korzystania z akumulatora

A PRZESTROGA

Przed zutylizowaniem akumulatora nalezy zapoznac si¢ z lokalnymi przepisami,
zasadami i rozporzadzeniami oraz ich przestrzegac.

16
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Transport akumulatoréw litowo-jonowych jest unormowany przez wydane przez
ONZ zalecenia dotyczace transportu towardw niebezpiecznych. Oczekuje sie, ze
rzady, organizacje miedzyrzadowe i inne organizacje miedzynarodowe beda
przestrzegac zasad przedstawionych w tych przepisach, przyczyniajac sie do
globalnej harmonizacji w tej dziedzinie. Do tych organizacji miedzynarodowych
naleza: International Civil Aviation Organization (ICAQO), International Air
Transport Association (IATA), International Maritime Organization (IMO),

US Department of Transportation (USDOT), Transport Canada (TC) i inne. Przed
rozpoczeciem transportu akumulatorow litowo-jonowych nalezy skontaktowac
si¢ z firma transportujaca i zapoznac sie z aktualnymi przepisami.

Informacja wiasciwa tylko dla stanu Kalifornia (USA):

Urzadzenie moze zawiera¢ ogniwo CR. Ogniwo CR zawiera nadchloran i moze
wymagac szczegolnego traktowania. Patrz
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Nie wolno otwiera¢, zgniata¢ ani dziurawi¢ akumulatoréw, gdyz moze to by¢
przyczyna obrazen ciata.

Akumulatoréw nie nalezy spalac¢. Trzymac akumulatory z dala od ognia i innych
zrodel wysokich temperatur. Narazenie akumulatora na dziatanie wysokich
temperatur (powyzej 80°C) moze doprowadzi¢ do jego wybuchu i obrazen ciata.
Nie upuszczac¢ akumulatora, nie uderza¢ nim ani nie uzywac go w jakikolwiek
inny niewtasciwy sposdb; moze to doprowadzi¢ do wylania zawartosci ogniw

o wlasciwosciach korozyjnych i wybuchowych.

Nie doprowadzac¢ do zwarcia pomiedzy zaciskami akumulatora. Zwarcie moze
by¢ przyczyna obrazen ciata oraz powaznego uszkodzenia akumulatora,

w wyniku czego nie bedzie on si¢ nadawat do uzytku.

Nie naraza¢ akumulatora na dziatanie wilgoci lub deszczu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym.

Do tadowania akumulatoréw nalezy uzywac wytacznie fadowarki zewnetrznej
zatwierdzonej przez firme Evident.

Nalezy uzywac tylko akumulatoréw dostarczonych przez firme Evident.

Nie przechowywac¢ akumulatoréw, ktérych poziom natadowania wynosi ponizej
40%. Przed przekazaniem akumulatoréw do przechowywania nalezy je
natadowac do poziomu od 40% do 80% pojemnosci.

Podczas przechowywania utrzymywac stan natadowania akumulatora pomiedzy
40% a 80%.

Gdy urzadzenie BondMaster 600 jest przechowywane przez dtuzszy czas, nie
nalezy pozostawia¢ w nim akumulatoréw.

Wazne informagje, z ktérymi nalezy zapoznac si¢ przed uzyciem 17
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Przepisy dotyczace wysytki produktow z akumulatorami litowo-jonowymi

| WAZNE |
W przypadku wysytki akumulatora litowo-jonowego (lub akumulatorow) nalezy
postepowac zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami transportowymi.

A OSTRZEZENIE

Uszkodzonych akumulatoréw nie wolno transportowa¢ w zwykly sposéb —

NIE NALEZY wysyta¢ uszkodzonych akumulatoréw do firmy Evident. Nalezy
skontaktowac si¢ z przedstawicielem firmy Evident lub podmiotem kompetentnym
w dziedzinie utylizacji odpaddw.

Utylizacja sprzetu

Przed zutylizowaniem urzadzenia BondMaster 600 nalezy sprawdzi¢ lokalne
przepisy i rozporzadzenia oraz ich przestrzegac.

BC (tadowarka akumulatoréw — stan Kalifornia, USA)

Oznaczenie BC wskazuje, ze niniejszy produkt byt testowany pod
katem wymogdéw przepisdéw Appliance Efficiency Regulations
okreslonych w kodeksie California Code of Regulations, tytut 20,
sekcje od 1601 do 1608 dotyczace systemow tadowarek akumulatorow,
a testy wykazatly, Ze spelnia te wymogi. Wewnetrzna fadowarka
akumulatoréw znajdujaca si¢ w urzadzeniu zostata przetestowana
pod katem wymogoéw komisji California Energy Commission (CEC)
i potwierdzono, ze spelnia ona te wymogi; niniejsze urzadzenie
zostato wymienione w internetowej bazie danych komisji CEC (T20).

18  Wazne informacje, z ktdrymi nalezy zapoznac sie przed uzyciem
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CE (Wspélnota Europejska)

C€

To urzadzenie spetnia wymogi dyrektywy 2014/30/UE dotyczacej
kompatybilnosci elektromagnetycznej, dyrektywy niskonapigciowej
2014/35/UE oraz dyrektywy 2015/863 zmieniajacej dyrektywe
2011/65/UE w sprawie ograniczania stosowania substancji
niebezpiecznych (RoHS). Oznakowanie CE oznacza, Ze ten produkt
spelnia wymogi wszystkich odpowiednich dyrektyw Wspoélnoty
Europejskiej.

UKCA (Wielka Brytania)

UK
cA

To urzadzenie spetnia wymogi przepiséw dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej z 2016 r., przepisow
dotyczacych (bezpieczenistwa) sprzetu elektrycznego z 2016 r. oraz
przepisow dotyczacych ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym
z 2012 r. Znak UKCA oznacza zgodnos¢ z wymienionymi powyzej
przepisami.

RCM (Australia)

Ao

Etykieta ze znakiem RCM (ang. Regulatory Compliance Mark)
wskazuje, ze produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiazujacymi
normami oraz zostat zarejestrowany przez Australian
Communications and Media Authority (ACMA) i dopuszczony
do obrotu na rynku australijskim.

Wazne informagje, z ktérymi nalezy zapoznac sie przed uzyciem 19
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Dyrektywa WEEE

Zgodnie z europejska dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbol ten oznacza,
ze produktu nie nalezy wyrzucac jako odpadu komunalnego, lecz
oddzielnie przekaza¢ go do utylizacji. Aby uzyska¢ informacje

o systemach zwrotu i/lub odbioru zuzytego sprzetu w kraju
uzytkownika, nalezy zwrdci¢ sie¢ do lokalnego dystrybutora firmy
Evident.

Chinska dyrektywa RoHS

Chiniska dyrektywa RoHS to termin uzywany w przemysle do opisywania prawa
wdrozonego przez Ministerstwo ds. Przemystu Informacyjnego (MII) w Chinskiej
Republice Ludowej do kontroli zanieczyszczen spowodowanych produktami
elektronicznymi (EIP).

Oznaczenie China RoHS oznacza okres uzytkowania
bezpiecznego dla srodowiska (EFUP). Okres EFUP jest

’1 5 ' zdefiniowany jako liczba lat, w ciggu ktérych wymienione

substancje kontrolowane nie beda wycieka¢, a ich wlasciwosci
chemiczne nie ulegna pogorszeniu, gdy te substancje beda
znajdowac si¢ w produkcie. EFUP dla urzadzenia BondMaster 600
wynosi 15 lat.

Uwaga: okres uzytkowania bezpiecznego dla srodowiska (EFUP)
nie jest przewidziany jako wyznacznik okresu pelnej sprawnosci
produktu.
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Koreanska Komisja ds. Komunikacji (KCC)

przeznaczone do wspotpracy z urzadzeniami elektromagnetycznymi
do prac biurowych (klasa A) i moze by¢ uzywane poza miejscami
zamieszkania. To urzadzenie spelnia wymagania dotyczace
zgodnosci elektromagnetycznej obowiazujace w Korei.

Urzadzenie ma nastepujacy kod MSIP: MSIP-REM-OYN-B600.

[E Sprzedawce i uzytkownika informuje sie, ze to urzadzenie jest
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Zgodnos¢ z dyrektywa EMC (kompatybilnos¢ elektromagnetyczna)

.....

zainstalowany i uzywany poprawnie (tzn. w scistej zgodnosci z zaleceniami
producenta), moze powodowac zaktdcenia. Urzadzenie BondMaster 600 zostato
przetestowane i uznane za spetniajace ograniczenia wtasciwe dla urzadzen
przemystowych zgodnie ze specyfikacjami dyrektywy EMC.

Wazne informagje, z ktérymi nalezy zapoznac si¢ przed uzyciem 21
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Zgodnos¢ z przepisami FCC (USA)

| UWAGA |

Ten produkt zostal przetestowany, a testy wykazaty, ze spetnia ograniczenia dla klasy
A urzadzen cyfrowych, zgodnie z cze$cia 15 przepisdéw FCC. Ograniczenia te majq
zapewnia¢ wlasciwa ochrone przed szkodliwymi zaktéceniami wtedy, gdy produkt
uzywany jest w sSrodowisku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Ten produkt
wytwarza, wykorzystuje i moze emitowac energie o czestotliwosci radiowej i jezeli
nie bedzie zainstalowany i uzywany zgodnie z podrecznikiem uzytkownika, moze
spowodowac szkodliwe zaktdcenia komunikacji radiowej. Uzywanie tego produktu
na terenie zamieszkanym moze spowodowac szkodliwe zakiocenia; w takim
przypadku konieczne bedzie usunigcie tych zakldcen na wilasny koszt.

| WAZNE |

Zmiany i modyfikacje, ktdre nie zostaty jawnie zatwierdzone przez strone
odpowiedzialng za kompatybilno$¢, moga spowodowac uniewaznienie
upowaznienia uzytkownika do obstugi produktu.

Deklaracja dostawcy dotyczaca zgodnosci z przepisami FCC
Niniejszym deklaruje sie, ze produkt:
Nazwa produktu: BondMaster 600
Model: BondMaster 600-MR/BondMaster 600-CW
Spetnia nastepujace specyfikacje:
Czes¢ 15 przepiséw FCC, podczesc B, sekcja 15.107 i sekcja 15.109.
Informacje uzupelniajace:
To urzadzenie spetnia wymogi czesci 15 przepisow FCC. Dziatanie urzadzenia
podlega dwém warunkom:
(1) Urzadzenie nie moze powodowac szkodliwych zakidcen.

(2) Urzadzenie musi akceptowac wszelkie zakldcenia odbierane, w tym
zakldcenia, ktére moga powodowac niepozadane dziatanie.

22 Wazne informagje, z ktérymi nalezy zapoznac sie przed uzyciem
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Nazwa podmiotu odpowiedzialnego:
EVIDENT SCIENTIFIC INC.

Adres:
48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA

Numer telefonu:
+1 781-419-3900

Zgodnos¢ z normg ICES-001 (Kanada)

To urzadzenie cyfrowe klasy A jest zgodne z kanadyjskq norma ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-001 du Canada.
Informacje o gwaranc;ji

Firma Evident gwarantuje, ze zakupiony produkt marki Evident bedzie wolny od
wad materiatowych i produkcyjnych przez podany okres i zgodnie z warunkami
przedstawionymi na stronie https://www.olympus-ims.com/en/terms/.

Gwarancja udzielana przez firme Evident obejmuje tylko sprzet uzywany we
wlasciwy sposob zgodnie z niniejszym podrecznikiem uzytkownika i pod
warunkiem, ze sprzet nie byt narazony na nieprawidlowe uzywanie, préby
nieuprawnionych napraw lub modyfikacje.

Po otrzymaniu przesytki nalezy ja dokladnie obejrze¢, aby ustali¢, czy zaden

z elementéw nie ulegt uszkodzeniom zewnetrznym lub wewnetrznym podczas
transportu. O wszelkich uszkodzeniach nalezy niezwlocznie powiadomic¢ firme
przewozowa, poniewaz standardowo to firma przewozowa ponosi odpowiedzialnos¢
za uszkodzenia powstate podczas transportu. Nalezy zachowa¢ materiaty
opakowaniowe, listy przewozowe i inne dokumenty transportowe niezbedne do
ztozenia reklamacji. Po powiadomieniu przewoznika w razie potrzeby nalezy
skontaktowac sie z firma Evident w celu uzyskania pomocy przy skiadaniu
reklamacji i wymianie urzadzenia.

Wazne informagje, z ktérymi nalezy zapoznac sie przed uzyciem 23
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W niniejszym podreczniku uzytkownika przedstawiono wtasciwy sposob obstugi
zakupionego produktu marki Evident. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
sg przeznaczone wytacznie jako pomoc dydaktyczna oraz nie moga by¢
wykorzystywane w jakimkolwiek zastosowaniu bez przeprowadzenia niezaleznych
testow i/lub sprawdzenia przez operatora lub przelozonego. Znaczenie takiej
niezaleznej weryfikacji procedur wzrasta wraz ze wzrostem krytycznosci
zastosowania. Z tego powodu Evident nie udziela Zadnych gwarancji, wyraznych lub
domniemanych, ze techniki, przyktady lub procedury tu opisane sa zgodne ze
standardami branzowymi ani Ze spelniaja one wymogi jakiegokolwiek zastosowania.

Evident zachowuje prawo do modyfikowania dowolnego produktu bez
zobowiazania do modyfikowania produktéow produkowanych wczesniej.

Pomoc techniczna

Evident zwraca szczegdlna uwage na zapewnianie wysokiego poziomu obstugi
klienta oraz pomocy technicznej dotyczacej danego produktu. W razie wystepowania
trudnosci podczas uzytkowania naszego produktu lub jezeli produkt nie bedzie sie
sprawowat w sposdb opisany w dokumentacji, nalezy najpierw poszukac
rozwiazania w instrukcji obstugi. Jezeli nadal bedzie wystepowata potrzeba
skorzystania z pomocy, nalezy skontaktowac si¢ z naszym dziatem obstugi
posprzedaznej. Aby zlokalizowac najblizsze centrum serwisowe, nalezy przejs¢ na
strone z lista centréw serwisowych w witrynie internetowej firmy Evident Scientific.

24
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Wprowadzenie

Niniejszy podrecznik uzytkownika zawiera instrukcje obstugi testera spojen
kompozytowych BondMaster 600 firmy Evident, ktéry wykorzystuje fale dzwigkowe
i ultradzwigkowe w celu wykrywania wad powierzchni w réznych typach
materiatéw kompozytowych (patrz Rysunek i-1 na stronie 25). W podreczniku
wyjasniono zagadnienia dotyczace technologii wykorzystywanej przez przyrzad
BondMaster 600 i kwestie bezpieczenistwa zwigzane z przyrzadem, a dodatkowo
omowiono sprzet i oprogramowanie przyrzadu.

OIYMBUS

= = J
=

Rysunek i-1 Przyrzad BondMaster 600

Wprowadzenie 25
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1. Zawartos¢ opakowania

Przyrzad BondMaster 600 jest dostepny w dwdch modelach:

e B600: przyrzad podstawowy, ktéry umozliwia korzystanie z wszystkich trybow
pitch-catch

e B600M: przyrzad wielotrybowy, ktéry umozliwia korzystanie z trybéw pitch-
catch, trybu mechanicznej analizy impedancyjnej (MIA, Mechanical Impedance
Analysis) oraz tryboéw rezonansowych

Przed pierwszym uzyciem przyrzadu BondMaster 600 nalezy sprawdzi¢ zawartos¢
opakowania pod katem tego, czy zawiera wszystkie elementy, i czy zadne elementy
nie sa uszkodzone.

1.1  Rozpakowywanie

Wszystkie kartony nalezy otworzy¢ i sprawdzi¢ po ich odbiorze. Kartony i ich
zawarto$¢ nalezy sprawdzi¢ pod katem jakichkolwiek oznak uszkodzern, do ktérych
moglo dojs¢ podczas transportu. W przypadku uszkodzen nalezy skontaktowac si¢
z firma transportujaca i zachowad uszkodzone materiaty transportowe do czasu
kontroli przez przedstawiciela firmy transportujacej. Wszystkie opcjonalne elementy
przyrzadu BondMaster 600 sa instalowane przed wysylka przyrzadu, ale nie dotyczy
to uniwersalnej fadowarki/zasilacza ani akcesoriow zewnetrznych. Zawartosc¢
kartonu lub kartonéw nalezy sprawdzi¢ z listem przewozowym, aby upewnic sig, ze
wszystkie zamdéwione akcesoria zostaly dostarczone.

Zawartos¢ opakowania 27
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1.2

Kontrola wstepna

Po rozpakowaniu przyrzadu BondMaster 600 i sprawdzeniu zawartosci kartonu
z listem przewozowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa i test
podstawowego dzialania, wykonujac nastepujace czynnosci:

Aby wykona¢ kontrole wstepng

1.3

1.

Sprawdzi¢, czy widoczne sg jakiekolwiek uszkodzenia kosmetyczne lub
strukturalne dotyczace opakowan lub przyrzadu BondMaster 600.

Wiaczy¢ zasilanie przyrzadu BondMaster 600.

Zezwoli¢ przyrzadowi BondMaster 600 na wykonanie testu ,, Power-On Self
Test”.

Sprawdzi¢, czy zostal wyswietlony komunikat ,,Sign-On”.

Zawartos¢ walizki

Przyrzad BondMaster 600 standardowo dostarczany jest wraz z kilkoma kluczowymi
akcesoriami (patrz Rysunek 1-1 na stronie 29):

Certyfikat kalibracji (nr kat. Evident: B600-CERT [U8010093]).

Ladowarka/zasilacz pradu przemiennego (nr kat. Evident: EP-MCA-X), gdzie
X" typ przewodu zasilania pradem przemiennym (patrz Tabela 16 na
stronie 240).

Przewdd zasilania pradem przemiennym
Walizka transportowa przyrzadu (nr kat. Evident: 600-TC [U8780294])

Instrukcja uruchamiania przyrzqdu (nr kat. Evident: DMTA-10044-01XX, gdzie
,XX"” oznacza jezyk (numery do zamawiania — patrz Tabela 18 na stronie 240)

Podrecznik uzytkownika przyrzadu BondMaster 600 i program posredniczacy na
komputer PC na dysku CD-ROM (nr kat. Evident: B600-CD [U8141002])

Karta pamieci MicroSD, 2 GB (nr kat. Evident: MICROSD-ADP-2GB [U8779307])
Kabel komunikacyjny USB (nr kat. Evident: EPLTC-C-USB-A-6 [U8840031])

Akumulator litowo-jonowy z serii 600; 10,8 V, 6,8 Ah, 73 Wh
(nr kat. Evident: 600-BAT-L-2 [U8760058])

8-komorowy uchwyt na baterie z wtyczka (nr kat. Evident: 600-BAT-AA
[U8780295])

28
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e Kabel do trybu pitch-catch i MIA dla przyrzadu BondMaster 600; dtugos¢ 3,3 m,
ztacza 11-pinowe na 11-pinowe (nr kat. Evident: SBM-CPM-P11 [U8800058])

e Kabel do trybu rezonansowego dla przyrzadu BondMaster 600; dtugos¢ 1,8 m,
ztacza 11-pinowe na 6-pinowe (nr kat. Evident: SBM-CR-P6 [U8800059])

* Pasek na nadgarstek zamontowany fabrycznie po lewej stronie przyrzadu
BondMaster 600 (nr kat. Evident: 38DLP-HS [U8779371])

Podrecznik uzytkownika przyrzadu
BondMaster 600 i program posredniczacy na
komputer PC na dysku CD-ROM

Broszura z instrukcjg uruchamiania
i certyfikat kalibraci

Przewdd zasilania
pradem przemiennym
i kabel glowicy

Akumulator litowo-
jonowy

karta pamieci microSD
i kabel USB do
komputera PC

tadowarka/zasilacz

Fraveal
4 BondMaster 600

Walizka transportowa
(przedstawiona moze sie
rézni¢ od dostarczonej

z konkretnym modelem)

Rysunek 1-1 Zawartos¢ walizki transportowej

Liste akcesoriow opcjonalnych firmy Evident zawiera sekcja , Akcesoria, czegsci
zamienne i rozszerzenia” na stronie 239.

Zawartos¢ opakowania 29
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2. Przeglad informaciji o przyrzadzie BondMaster 600

W niniejszym rozdziale krétko opisano tester spojen kompozytowych
BondMaster 600, a ponadto oméwiono zasade dziatania, akcesoria i wszystkie
typowe wymagania dotyczace otoczenia roboczego.

2.1 Zasada dziatania i technika badania

BondMaster 600 to wszechstronny przyrzad testowy, ktéry moze dziata¢ w kilku
roznych trybach (z uzyciem réznych technik) w celu badania réznych typow
materiatéw kompozytowych pod katem integralnosci i celem sprawdzenia, czy
wystapily jakiekolwiek odspojenia badz rozszczepienia spojenia. W réznych trybach
pracy przyrzadu moga by¢ uzywane glowice réznych typow i konstrukgji

w zaleznosci od badanego obiektu i jego geometrii. W przypadku konkretnych
zastosowan mozna projektowac i produkowac glowice niestandardowe.
BondMaster 600 to przyrzad bardzo lekki i przenosny, ktéry moze by¢ zasilany

z baterii wewnetrznej/akumulatora wewnetrznego lub pradem przemiennym z sieci
zasilajacej pod napieciem od 90 V do 240 V o czestotliwosci 50 Hz lub 60 Hz.

We wszystkich trybach badan, w ktérych moze pracowac przyrzad BondMaster 600
(przy wykorzystaniu catej gamy glowic), prad przemienny powoduje drgania
krysztatow piezoelektrycznych w gtowicach. W zaleznosci od trybu badan drgania
krysztatéw powoduja wibracje, ktdre sg wykorzystywane na rézne sposoby podczas
ich przekazywania do materialu badanego.

W trybie pitch-catch (we wszystkich technikach badania) drgania krysztatéw
wywotuja wibracje w ,wirtualnej” membranie powstalej na skutek odspojenia sekcji
materiatu kompozytowego. Odspojenie dziata jak membrana, ktéra wibruje tatwiej
niz pozostata czes¢ zwiazanej struktury. Membrana jest bardziej podatna na
wywotlane wibracje, a jej drgania maja amplitude wieksza drgania otaczajacego ja
materiatu.
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Wykrycie wady w trybie pitch-catch jest mozliwe dzigki detekgji oscylacji o wigkszej
amplitudzie na krysztale odbiorczym. Techniki RF i IMPULSE (badanie przy statej
czestotliwos$ci) dostepne w trybie pitch-catch pozwalaja na wykrycie odspojenia
bliskiej i odleglej powierzchni badanej. W technice IMPULSE wzgledem sygnatu
odbieranych stosowany jest filtr obwiedni. (Nazwa ,IMPULSE” wywodzi sie

z wczesniejszych produktéw marki BondMaster). Technika SWEPT dostepna

w trybie pitch-catch dziata na zasadzie przemiatania zakresu czestotliwosci, co jest
bardziej odpowiednie na przyktad w przypadku zmiennych grubosci klap lub
statecznikow statkow powietrznych. Ponadto technika SWEPT (tryb pitch-catch)
wyjatkowo dobrze sprawdza si¢ w przypadku materiatéw kompozytowych o
strukturze plastra miodu z rdzeniem aluminiowym.

W trybie mechanicznej analizy impedancyjnej (MIA, Mechanical Impedance
Analysis) i trybie rezonansowym drgania wywolywane przez krysztal nadawczy
w glowicy sa réwniez przenoszone do materiatu badanego, ale w bardziej sztywny
sposob. Glowica odbiera drgania materiatu i na ich podstawie wykrywa zmiany
impedancji mechanicznej. Dziatanie tych trybow nie jest oparte na wibracjach
membrany, jak w przypadku trybu pitch-catch i technik, ktére s w tym trybie
dostepne.

W trybie MIA impedancja mechaniczna jest mierzona na podstawie ograniczonego
ruchu krysztatu odbiorczego, ktéry znajduje sie w obwodzie napedu mechanicznego.
Krysztat odbiorczy jest sprzezony z materialem badanym przez sztywny trzon
(konicdwke glowicy). Druga strona krysztatu odbiorczego jest sprzezona z krysztatem
nadawczym za posrednictwem materiatu pételastycznego. W rezultacie nastepuje
wigksze lub mniejsze ograniczenie krysztatu odbiorczego w miare zmian impedangji
mechanicznej materiatu badanego. Jesli obecna jest wada, koricéwka gltowicy drga
bardziej swobodnie, a krysztat odbiorczy jest poddawany nizszemu zmiennemu
ci$nieniu mechanicznemu, ktére wywotuje nizsza amplitude napiecia mierzonego
przez przyrzad. Jesli jednak material badany ma wigksza impedancje mechaniczng
(na przyklad miejsca po naprawach kompozytéw o strukturze plastra miodu
wykonanych poprzez zalanie wady), woéwczas ruch krysztatu odbiorczego jest
jeszcze bardziej ograniczony, co powoduje wzrost ci$nienia i amplitudy sygnatéw na
krysztale odbiorczym. Z tego wzgledu tryb MIA jest jeszcze doskonalsza metoda
rozpoznawania napraw wykonanych poprzez zalanie wady i zmiazdzonych rdzeni
w kompozytach o strukturze plastra miodu. Zwykle tryb MIA pozwala wykrywac
mniejsze odspojenia niz trybie pitch-catch.

Tryb rezonansowy, podobnie jak tryb MIA, moze by¢ rowniez stosowany w celu
monitorowania impedancji mechanicznej materiatu badanego. (Przypadkowo termin
»rezonans” moze by¢ mylacy, poniewaz odnosi si¢ do rezonansu gtowicy, a NIE
rezonansu czesci). W trybie rezonansowym krysztat gtowicy jest sprzezony
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z pasywnymi elementami elektronicznymi, ktére tworza filtr rezonansowy.
Pojedynczy krysztal musi by¢ sprzezony z materiatem badanym za posrednictwem
substancji sprzegajacej o niskiej lepkosci. Krysztat staje sie cze$cia obwodu
rezonansowego, dlatego kazda zmiana jego impedangji elektrycznej wplynie na
punkt rezonansowy (faza i amplituda). Na impedancje elektryczna krysztatu wptywa
impedancja mechaniczna materiatu badanego, ktéry podczas badania
rezonansowego jest sprzezony z krysztatem. Zmiany impedancji mechanicznej
wystepuja w przypadku odspojenia lub rozszczepienia warstw. Jakiekolwiek zmiany
impedancji mechanicznej czesci odzwierciedla amplituda i faza wyswietlane na
ekranie przyrzadu. Tryb rezonansowy jest zwykle stosowany w celu wykrywania
odspojen na granicy metal-metal i rozszczepien warstw. W kompozytach z widkna
weglowego i widkna szklanego potozenie wady czesto mozna oszacowac na
podstawie odchylenia fazy na ekranie przyrzadu.

2.2 Ziacza

Rysunek 2-1 na stronie 33 przedstawia potaczenia przyrzadu BondMaster 600
z fadowarka/zasilaczem, karta microSD oraz komputerem osobistym (PC).

Wtyczka zasilania pradem statym

S8 @ o
COTFUD
| &
EP-MCA-X —— 2 3 — Karta MicroSD
tadowarka/ %
zasilacz d =h
Il ®BRE®
- kabel USB do
komputera PC
Do gniazda <
zasiljacegp —

Przewdd zasilania pradem

Rysunek 2-1 Polaczenia przyrzadu BondMaster 600
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A OSTRZEZENIE

Nalezy uzywac tylko przewodu zasilania pradem przemiennym, ktdry zostat
dostarczony z przyrzadem BondMaster 600, chyba ze w niniejszym podreczniku
podano inng instrukcje. Uzywanie niezatwierdzonego przewodu zasilania moze
spowodowac uszkodzenie przyrzadu lub powazne obrazenia oséb.

Zlacze zasilania pradem statym i ztacze PROBE znajduja sie na goérnej scianie
obudowy przyrzadu BondMaster 600 (patrz Rysunek 2-2 na stronie 34).

Symbol ostrzegawczy Ztacze zasilania pradem statym

Ztacze PROBE

Rysunek 2-2 Gdrne koncéwki zlaczy

A PRZESTROGA

Nie dopuszczac do tego, aby przedmioty wykonane z metalu lub ciata obce byty
wprowadzane do wnetrza przyrzadu przez ztacza albo inne otwory.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac awari¢ lub porazenie pradem
elektrycznym. W celu unikniecia ryzyka porazenia pradem nie nalezy dotykac
wewnetrznych przewodow w zlaczu PROBE. Napigcie w zlgczu moze wynosi¢ do
80 V.

Port USB i gniazdo wyjmowalnej karty pamieci MicroSD znajduja sie po prawej
stronie przyrzadu BondMaster 600, ukryte za drzwiczkami wejscia/wyjscia (we/wy)
(patrz Rysunek 2-3 na stronie 35).
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Drzwiczki welwy

karta MicroSD

Gniazdo karty
microSD

Rysunek 2-3 Zlacza za drzwiczkami we/wy

Zlacze 1/O i ztacze VGA OUT znajduja si¢ z tylu przyrzadu BondMaster 600, w jego
gornej czesci (patrz Rysunek 2-4 na stronie 36). Kazde ztacze zabezpieczone jest
gumowa naktadka.

Przeglad informacji o przyrzadzie BondMaster 600 35
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Ztacze I/0

Ztacze VGA Out

Rysunek 2-4 Ztacze 1/O i ztacze VGA OUT

2.3  Wymagania dotyczace zasilania

Przyrzad BondMaster 600 moze by¢ zasilany na trzy sposoby:

® bezposrednio z tadowarki/zasilacza BondMaster 600;
* za pomoca wewnetrznego akumulatora litowo-jonowego;

* za posrednictwem wewnetrznego uchwytu na baterie alkaliczne.

W celu wiaczenia przyrzadu BondMaster 600 nalezy nacisna¢ przycisk zasilania (d))
(patrz Rysunek 2-5 na stronie 37). Nacisnigcie tego przycisku spowoduje
wygenerowanie poczatkowego sygnatu dzwigkowego, po ktdrym pojawi si¢ ekran
startowy, a okoto pie¢ sekund pdzniej zostanie wygenerowany drugi sygnat
dzwiekowy.
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B

—=2 1 Kontrolka
wskazujaca
stan tadowarki/
zasilacza

OLMPUS

D

] @
E [
=) =)

[REIRIEAE!

Przycisk zasilania

[} () b =] [

Rysunek 2-5 Umiejscowienie przycisku zasilania i kontrolki zasilania na
przyrzadzie BondMaster 600

2.31 tadowarka/zasilacz

Ladowarka/zasilacz przyrzadu BondMaster 600 jest dostarczana/-y z kazdym
przyrzadem. Uzycie tadowarki/zasilacza jest podstawowa metoda zasilania
przyrzadu BondMaster 600 z zamontowanym akumulatorem/zamontowanymi
bateriami albo bez akumulatora/baterii. Stuzy rowniez do tadowania akumulatora
litowo-jonowego, gdy jest zainstalowany w przyrzadzie BondMaster 600. Kontrolka
wskazujaca stan fadowarki/zasilacza na przedniej Sciance przyrzadu wyswietla
informacje o biezacym statusie tadowarki/przejscidéwki (patrz Rysunek 2-5 na
stronie 37 i Rysunek 2-6 na stronie 37).

-
¥

Rysunek 2-6 Kontrolka wskazujaca stan ladowarki/zasilacza na przedniej sciance
przyrzadu
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A OSTRZEZENIE

Nalezy uzywac tylko przewodu zasilania, ktory zostat dostarczony z przyrzadem
BondMaster 600, chyba ze w niniejszym podreczniku podano inng instrukcje.
Uzywanie niezatwierdzonego przewodu zasilania moze spowodowac uszkodzenie
przyrzadu lub powazne obrazenia osob.

A OSTRZEZENIE

Ladowarka/zasilacz przyrzadu BondMaster 600 (nr kat.: EP-MCA-X) stuzy tylko do
zasilania przyrzadu BondMaster 600 i tadowania akumulatora litowo-jonowego (nr
kat.: 600-BAT-L-2 [U8760058]).

Nie podejmowac prob tadowania zadnych innych typow ogniw, w tym baterii
alkalicznych w uchwycie baterii (nr kat.: 600-BAT-AA [U8780295]), a ponadto nie
podejmowac prob uzywania zadnej innej tadowarki/innego zasilacza. Moze to
spowodowac wybuch lub obrazenia ciata. Nie podejmowac préb zasilania ani
fadowania zadnych innych urzadzen elektronicznych przy uzyciu tej fadowarki/tego
zasilacza(nr kat.: EP-MCA-X), chyba Ze w niniejszym podreczniku podano inng
instrukcje. Nieprawidlowe uzycie tadowarki/zasilacza moze spowodowac¢ wybuch
innych baterii i/lub urzadzen, co moze prowadzi¢ do powaznych urazéw ciata lub
zgonu.
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Aby podtaczyé tadowarke/zasilacz

1. Podlacz przewdd zasilania pradem przemiennym do tadowarki/zasilacza oraz do
odpowiedniego gniazda zasilajacego (patrz Rysunek 2-7 na stronie 39).

Ztacze zasilania pradem statym

0
@ o=
E °| ———————tadowarka/zasilacz
% EP-MCA-X
B
N 2 @ B B
m

Przewod zasilania pradem przemiennym ———— =
| p Do gniazda zasilajacego

Rysunek 2-7 Podlaczanie tadowarki/zasilacza

2. Podnie$ gumowa naktadke, ktora zastania zlacze zasilania pradem staltym na
gbrnej sciance obudowy przyrzadu BondMaster 600.

3. Podlacz kabel zasilania pradem statym z tadowarki/zasilacza do ztacza zasilania
pradem stalym na gérnej $ciance obudowy przyrzadu BondMaster 600 (patrz
Rysunek 2-8 na stronie 40).

Przeglad informacji o przyrzadzie BondMaster 600 39



DMTA-10045-01PL, Wer. 4, Wrzesien 2022

Kabel zasilania pradem statym
z tadowarki/zasilacza

Ztacze zasilania pradem
statym (gumowa uszczelka
niewidoczna)

Rysunek 2-8 Podlaczanie kabla zasilania pradem stalym

Tabela 1 na stronie 41 zawiera wyjasnienia dotyczace kontrolek stanu zasilania
tadowarki/zasilacza oraz stanu fadowania akumulatora. Kontrolki te sg widoczne
u gory plyty przedniej przyrzadu oraz w interfejsie uzytkownika.
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Tabela 1 Kontrolki tadowarki/zasilacza i akumulatora

Kontrolka Zasilanie 5o
: Wskaznik
wskazujacastan pradem ] 2 - :
c . Znaczenie wskaznika naladowania
ladowarki/ zmiennym
. akumulatora
zasilacza wlaczone
Czerwony Tak Trwa tadowanie akumulatora
wewnetrznego. B
Zgaszona Nie Ladowarka/zasilacz nie jest =
podiaczona/-y. 2y
Zielony Tak Akumulator wewnetrzny jest
catkowicie natadowany. ~+
LUB
Ladowarka/zasilacz jest
podtaczona/-y, ale zaden
akumulator nie jest
zainstalowany.

2.3.2 Komora akumulatora

Pokrywa komory akumulatora przyrzadu BondMaster 600 umozliwia szybkie
uzyskanie dostepu do akumulatora (albo baterii AA w uchwycie) bez koniecznosci
uzywania narzedzi. Dwie $ruby radetkowane na pokrywie komory akumulatora
mocuja ja do obudowy przyrzadu BondMaster 600 i zapewniaja szczelne zamkniecie
komory.

Na pokrywie komory akumulatora znajduje si¢ rowniez maty otwér (w dolnej
$rodkowej czesci) z uszczelnionym przed czynnikami zewnetrznymi
odpowietrznikiem membranowym. Ten otwor zapewnia bezpieczenstwo

w przypadku uszkodzenia akumulatora/baterii i wydostawania si¢ gazu z przyrzadu
BondMaster 600. Odpowietrznika nie wolno przebijac.
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Sruby radetkowane

- (dwie)
Pokrywa komory
akumulatora
Membranowy otwér 0
odpowietrzajacy
=

Rysunek 2-9 Komora akumulatora

Przyrzad BondMaster 600 moze by¢ zasilany z jednego akumulatora litowo-jonowego
(nr kat. Evident: 600-BAT-L-2 [U8760058]), ktéry moze by¢ tadowany w przyrzadzie
BondMaster 600 albo w opcjonalnej zewnetrznej stacji fadujacej (nr kat.

Evident: EPXT-EC-X). Przyrzad BondMaster 600 moze by¢ réwniez zasilany oSmioma
alkalicznymi, standardowymi bateriami rozmiaru AA, ktére nalezy zamontowac

w uchwycie baterii (nr kat. Evident: 600-BAT-AA [U8780295]) w celu dlugotrwatego
korzystania z przyrzadu w trybie przenosnym.

A OSTRZEZENIE

Jesli przyrzad BondMaster 600 bedzie uzywany z akumulatorem, wowczas nalezy
uzywac tylko akumulatora Evident o numerze katalogowym: 600-BAT-L-2
[U8760058]. Uzycie jakiegokolwiek innego akumulatora moze spowodowac wybuch
lub obrazenia ciata.
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2.3.3  Akumulator litowo-jonowy

Przyrzad BondMaster 600 jest standardowo uzywany jako urzadzenie przenosne
zasilane akumulatorem litowo-jonowym, ktéry jest tadowany przy uzyciu
fadowarki/zasilacza (oba te urzadzenia sa dostarczane razem z przyrzadem
BondMaster 600). Gdy akumulator jest odpowiednio konserwowany, a przyrzad
BondMaster 600 uzywany w typowych warunkach badania, wéwczas akumulator
litowo-jonowy zapewnia od 8 do 10 godzin ciaglej pracy przyrzadu.

| WAZNE |

Na etapie dostawy przyrzadu BondMaster 600 akumulator litowo-jonowy nie jest
w pelni natadowany. W celu uzywania przyrzadu BondMaster 600 z zasilaniem
akumulatorowym nalezy tadowa¢ akumulator przez dwie do trzech godzin (patrz
,Ladowarka/zasilacz” na stronie 37).

Instalacja lub wymiana akumulatora litowo-jonowego

1. Rozléz stojak przyrzadu BondMaster 600 (patrz Rysunek 2-10 na stronie 44).

2. Na tylnej Sciance przyrzadu BondMaster 600 poluzuj dwie sruby radelkowane
mocujace pokrywe komory akumulatora.

3. Zdejmij pokrywe komory akumulatora.
4. Wyjmij i/lub w16z akumulator do komory akumulatora.

5. Upewnij sig, ze uszczelka pokrywy komory akumulatora jest czysta i w dobrym
stanie.

6. Zaléz pokrywe komory akumulatora na tylnej Sciance przyrzadu
BondMaster 600, a nastepnie dokre¢ dwie $ruby radelkowane, aby zakonczy¢
instalacje akumulatora.
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234

Stojak

(E— Sruby
radetkowane
(dwie)

Pokrywa komory
akumulatora

Akumulator

Rysunek 2-10 Wyjmowanie akumulatora litowo-jonowego

Baterie alkaliczne

Przyrzad BondMaster 600 wyposazony jest w uchwyt na baterie (nr kat. Evident: 600-
BAT-AA [U8780295]). W uchwycie tym jest miejsce na osiem baterii alkalicznych
rozmiaru AA i mozna z niego korzysta¢ w sytuacjach, gdy zasilanie pragdem
przemiennym jest niedostepne, a wewnetrzny akumulator litowo-jonowy jest
roztadowany. W typowych warunkach badania baterie alkaliczne umozliwiajg trzy
godziny ciaglej pracy przyrzadu.

Instalacja uchwytu na baterie alkaliczne

1.
2.

N oUW

Rozt6z stojak przyrzadu BondMaster 600 (patrz Rysunek 2-11 na stronie 45).

Poluzuj dwie $ruby radetkowane mocujace pokrywe komory akumulatora na
tylnej Sciance przyrzadu BondMaster 600, a nastepnie zdejmij te pokrywe.

Wyjmij akumulator litowo-jonowy, jesli jest zainstalowany.

Do uchwytu na baterie alkaliczne w6z osiem baterii alkalicznych rozmiaru AA.
Podtacz zlacze uchwytu na baterie alkaliczne do przyrzadu BondMaster 600.
Umies¢ uchwyt na baterie alkaliczne w komorze akumulatora.

Zatéz pokrywe komory akumulatora na tylnej Sciance przyrzadu
BondMaster 600, a nastepnie dokre¢ dwie $ruby radetkowane.
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Stojak

Uchwyt na baterie
z bateriami
alkalicznymi
(o$mioma)

Ztacze uchwytu
na baterie

Sruby
radetkowane
(dwie)

Pokrywa komory akumulatora

Rysunek 2-11 Uchwyt na baterie alkaliczne

| UWAGA |

Gdy w przyrzadzie BondMaster 600 zainstalowane sa baterie alkaliczne, wskaznik
akumulatora w interfejsie uzytkownika wyswietla wartos¢ ALK. Ladowarka/zasilacz
nie taduje baterii zainstalowanych w uchwycie na baterie alkaliczne.

2.4 Instalacja karty MicroSD

Karte microSD 2 GB (nr kat. Evident: MICROSD-ADP-2GB [U8779307]) mozna
zainstalowa¢ w przyrzadzie BondMaster 600.

Instalacja wymiennej karty pamieci MicroSD

1. Wyjmij karte z opakowania.

2. Poluzuj dwie sruby radelkowane, a nastepnie otwdrz drzwiczki we/wy
przyrzadu BondMaster 600 (patrz Rysunek 2-12 na stronie 46).
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2.5

Sruby —
radetkowane
(dwie) Gniazdo karty
microSD
port USB

Rysunek 2-12 Instalacja karty microSD

3. Przytrzymaj karte w taki sposob, aby skierowac etykiete karty microSD w strone
tytu przyrzadu BondMaster 600.

4. Ostroznie wsuwaj karte do gniazda microSD, az ustyszysz klikniecie.

| UWAGA |

Aby wyjac¢ karte microSD, delikatnie wepchnij ja do przyrzadu BondMaster 600

i zwolnij. Mechanizm sprezynowy czesciowo wysunie karte tak, ze bedzie j3 mozna
chwycic¢ i wyjac z przyrzadu BondMaster 600.

Elementy sprzetowe przyrzadu BondMaster 600

W przyrzadzie BondMaster 600 dostepnych jest wiele elementow fizycznych, ktdre sg
catkowicie nowymi lub udoskonalonymi elementami z poprzedniego modelu —
BondMaster 1000e+. Bardzo wazne jest, aby zapoznac si¢ z metodami uzycia

i konserwacji tych elementow.
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251  Przeglad informacji o sprzecie

Rysunek 2-13 na stronie 47 i Rysunek 2-14 na stronie 48 przedstawiaja gtéwne
elementy przyrzadu BondMaster 600.

3— Ochronne gumowe

Pétkola do mocowania ochraniacze
opcjonalnej uprzezy
na klatke piersiowa (na
hr . Pokretto

czterech naroznikach) | T TiT— ““ M

Wyswietlacz (ekran)

Klawiatura

Rysunek 2-13 Przeglad informacji o przyrzadzie BondMaster 600 — widok
z przodu
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Ztacze zasilania
pradem statym

Ztacze VGA OUT za
gumowa, nakfadka

Drzwiczki welwy

|

Ztacze PROBE

11-pinowe zlacze
Fischera
Ztacze I/0 za

gumowa_naktadka,

Pokrywa komory
akumulatora

Odpowietrznik
membranowy

Stojak

Rysunek 2-14 Przeglad informacji o przyrzadzie BondMaster 600 — widok z tylu

2511 Plyta przednia i pokretto SmartKnob

Pokretlo SmartKnob jest istotnym elementem przyrzadu BondMaster 600 i stanowi
podstawowgq metode zmiany réznych parametréw w menu. W niniejszym
podreczniku termin ,, pokretto” dotyczy réwniez pokretta SmartKnob.

Klawiatura na plycie przedniej przyrzadu BondMaster 600 zawiera klawisze
pogrupowane wokol wyswietlacza (nazywanego takze ekranem). Przyciski sa
uzywane z pokretlem SmartKnob w celu zapewnienia bezposredniego dostepu do
menu i wspdlnych parametréw, a ponadto zapewniajq tatwa regulacje wartosci (patrz

Rysunek 2-15 na stronie 49).
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Wyswietlacz (ekran) Przycisk blokady
% SEHS (;éj o —& Kontrolka wskazujaca stan
Pokretlo SmartKnob —1. ‘ OLMTFUS - tadowarki/zasilacza
O Smarne i @@ =)L Kaisz FULL NEXT

i Return

| Klawisze funkcji

Klawisze Enter \ : )

Klawisze funkcji
bezpo$rednich

e [ JPrzyciskzasilania

Klawisze menu

Rysunek 2-15 Plyta przednia przyrzadu BondMaster 600 z pokrettem SmartKnob
i klawiatura

2.5.1.2 Klawiatura

Przyrzad BondMaster 600 jest dostepny z konfiguracja klawiatury w jezyku
angielskim, konfiguracja migdzynarodowa, w jezyku chinskim lub japoniskim (patrz
Rysunek 2-16 na stronie 50 do Rysunek 2-19 na stronie 51, oraz Tabela 2 na stronie 52).
W zaleznosci od konfiguracji klawiatury etykiety tekstowe niektorych klawiszy
mozna zastgpic¢ piktogramami. W niniejszym dokumencie klawisze sa opisywane

z uzyciem etykiet w jezyku angielskim, ktore wskazuja ich funkcje. Klawisze stuza do
wybierania pozycji menu lub parametréw ekranu oraz do zmiany wartosci
parametrow.
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Rysunek 2-16 Klawiatura przyrzadu BondMaster 600 w jezyku angielskim
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Rysunek 2-17 Miedzynarodowa klawiatura przyrzadu BondMaster 600
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Rysunek 2-18 Klawiatura przyrzadu BondMaster 600 w jezyku chinskim
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Rysunek 2-19 Klawiatura przyrzadu BondMaster 600 w jezyku japonskim
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Tabela 2 Funkcje klawiatury

Nazwa
funkcji

Symbol na
klawiaturze
miedzynaro-

dowej

Opis funkcji

Enter

v

Klawisz Enter stuzy do dokonywania
wyborow.

Return

QO

Klawisz Return (lub Back) umozliwia
wyijscie z menu i powr6t do poprzedniego
menu.

CAL/NULL

CAL

©

Jednorazowe nacisniecie tego klawisza
funkgji bezposredniej powoduje
wyzerowanie przyrzadu BondMaster 600.
Nacisniecie i przytrzymanie tego klawisza
powoduje zainicjowanie kreatora kalibracji
tylko w trybach RESON (rezonans) i MIA
(mechaniczna analiza impedancyjna).

GAIN

dB

Klawisz funkgji bezposredniej przyrzadu
BondMaster 600 uzywany do wyswietlenia
ustawien wzmocnienia w poziomie

i w pionie, tylko ustawient wzmocnienia

w poziomie lub tylko w pionie.

ERASE

Q

Klawisz funkcji bezposredniej uzywany do
kasowania aktualnie wyswietlanego
obrazu.

RUN

Klawisz funkcji bezposredniej uzywany do
zmiany trybu RUN (wyswietlacz). W
zaleznosci od trybu pracy dostepne sa
rozne wyswietlacze. UWAGA: zmiana
trybu RUN (wyswietlacz) powoduje
rowniez zmiang dostepnych ustawien

w menu przyrzadu BondMaster 600.
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Tabela 2 Funkcje klawiatury (cigg dalszy)

Nazwa
funkcji

Symbol na
klawiaturze
miedzynaro-

dowej

Opis funkcji

FREEZE

*

Klawisz funkcji bezposredniej uzywany do
zatrzymania obrazu wyswietlanego na
przyrzadzie BondMaster 600 do dalszej
oceny. Gdy obraz zostanie zatrzymany,
woéweczas przyrzad BondMaster 600
umozliwia takze kalibracje sygnatow oraz
zmiane wzmocnienia lub katow.

REF/SAVE

REF

=

Klawisz funkcji bezposredniej uzywany do
zapisywania obrazow i ustawien

w pamieci przyrzadu BondMaster 600.
Nacisniecie tego klawisza jeden raz (i
zwolnienie) powoduje zapisanie aktualnie
wys$wietlanego obrazu i ustawien.
Nacisniecie i przytrzymanie tego klawisza
powoduje ustawienie aktualnego obrazu
na przyrzadzie BondMaster 600 jako
obrazu referencyjnego w pamieci.

MAIN

Zapewnia dostep do menu gtownego,
ktore kontroluje ustawienia, takie jak
czestotliwo$é, wzmocnienie, filtry, sygnat
RF i bramka.

DISP/DOTS

O

Zapewnia dostep do menu wyswietlania,
ktore stuzy do kontrolowania ustawien,
takich jak tryb wyswietlania, pozycja, $lad,
siatka. Umozliwia réwniez dodawanie
punktow referencyjnych (niedostepne

w trybie PC Swept).

ALARM

(GAD

Zapewnia dostep do menu alarmu, ktore
stuzy do kontrolowania funkgji, takich jak
typ alarmu, czas opdznienia, sygnat
dzwigekowy i pozycje alarmu.

Przeglad informacji o przyrzadzie BondMaster 600
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Tabela 2 Funkcje klawiatury (cigg dalszy)

Nazwa
funkcji

Symbol na
klawiaturze
miedzynaro-

dowej

Opis funkcji

MEM

Zapewnia dostep do menu pamieci, ktdre
stuzy do kontrolowania funkcji, takich jak
wys$wietlanie podgladu plikow zapisanych
w pamieci, przywotywanie i edycja
zapisanych plikow, tryb przechwytywania,
czas przechwytywania oraz informacje o
uzytkownikach.

ADV/SETUP

Zapewnia dostep do zaawansowanych
ustawien przyrzadu BondMaster 600, do
ktérych naleza: menu APPLICATION
SELECTION, ALL SETTINGS, tryb
przyrzadu, kolory, hasto, konfiguracja
systemu, resetowanie, menu kalibracji,
odblokowywanie opgji oraz informacje
prawne/dotyczace przepisow.

FULL/NEXT

10

Stuzy do wyswietlania ekranu
BondMaster 600 na pelnym ekranie oraz
umozliwia wybieranie pozycji w menu.

Klawisz funkgji

Klawisz funkcji

Klawisz funkgji

Klawisz funkgji

m| Il O| =] »

MmOl Q| = >

Klawisz funkcji

252 Zlacza

W przyrzadzie BondMaster 600 dostepnych jest kilka typow ztaczy dla réznych
komponentow sprzetowych.
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2.5.21 Ztacze PROBE
W przyrzadzie BondMaster 600 dostepne jest 11-pinowe ztacze Fischer (PROBE).

Zlacze PROBE znajduje sie na goérnej sciance przyrzadu BondMaster 600, po lewej
stronie (patrz Rysunek 2-20 na stronie 55).

Ztacze PROBE

® (@

Rysunek 2-20 Umiejscowienie ztagcza PROBE

A PRZESTROGA

Nie dopuszczac¢ do tego, aby przedmioty wykonane z metalu lub ciata obce byty
wprowadzane do wnetrza przyrzadu przez ztacza albo inne otwory.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowac awari¢ lub porazenie pradem
elektrycznym. W celu unikniecia ryzyka porazenia pradem nie nalezy dotykac
wewnetrznych przewodoéow w ztaczu PROBE. Napiecie w ztaczu moze wynosic¢ do

80 V.

2522 Ztacza wejscia/wyjscia oraz VGA OUT

Zlacze wejscia/wyjscia (we/wy) oraz ztacze VGA OUT znajduja sie z tytu przyrzadu
BondMaster 600, w jego gornej czesci (patrz Rysunek 2-21 na stronie 56). Kazde ztacze
zabezpieczone jest gumowa naktadka.

Przeglad informacji o przyrzadzie BondMaster 600 55
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Rysunek 2-21 Ztacza VGA OUT oraz we/wy

Ztacze VGA OUT umozliwia podigczenie przyrzadu BondMaster 600 do
standardowego analogowego monitora komputerowego. Ztacze we/wy stuzy do
podlaczenia zewnetrznego zrodla sygnatu dzwiekowego lub — w razie potrzeby —
do podtaczenia zewnetrznego sterowania w celu zintegrowania przyrzadu
BondMaster 600 w systemie. Szczegdtowe informacje na temat komunikacji

z komputerem PC — patrz ,Port MicroSD i USB” na stronie 57.

A PRZESTROGA

Przyrzadu BondMaster 600 nie nalezy wystawia¢ na dziatanie trudnych warunkéw
ani wilgoci, gdy ztagcze we/wy lub VGA OUT nie jest zabezpieczone gumowa
nakladka. Aby zapobiec korozji ztacza i uszkodzeniu przyrzadu BondMaster 600,
gumowe nakfadki powinny znajdowac si¢ na ztaczach, gdy nie sg do nich podtaczone
zadne kable.
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25.2.3 Port MicroSD i USB

Na prawej sciance przyrzadu BondMaster 600 znajduja si¢ drzwiczki, pod ktorymi
jest gniazdo karty microSD i port USB (patrz Rysunek 2-22 na stronie 58). Zamkniete
drzwiczki we/wy sa docisniete do zintegrowanej membrany, ktéra zabezpiecza
nieuszczelnione zlacza przed wnikaniem ptyndéw.

Przyrzad BondMaster 600 wykorzystuje karty pamieci microSD o pojemnosci 2 GB
w postaci karty wbudowanej oraz jako karte wymienna. Wbudowana karta microSD
o pojemnosci 2 GB jest zamontowana na ptytce drukowanej wewnatrz przyrzadu
BondMaster 600 i na niej przechowywane sg wszystkie dane wewnetrzne przyrzadu.
Jesli dojdzie do nienaprawialnych uszkodzen przyrzadu BondMaster 600, wéwczas
karta microSD moze zosta¢ wyjeta w autoryzowanym centrum serwisowym, co
pozwoli na odzyskanie najwazniejszych danych z uszkodzonego przyrzadu
BondMaster 600.

Przyrzad BondMaster 600 mozna podlaczy¢ do komputera PC za posrednictwem
portu USB na przyrzadzie. Z przyrzadem BondMaster PC dostarczany jest program
posredniczacy BondMaster 600 (nr kat. Evident: B600-CD [U8141002]), ktéry
umozliwia nawigzywanie komunikacji z komputerem PC i przesytanie plikdw.
Wiecej szczegdtowych informacji zawiera sekcja ,,Oprogramowanie BondMaster PC”
na stronie 189. Przyrzad BondMaster 600 moze rdwniez komunikowac si¢
bezposrednio z innymi programami SPC.

Przeglad informacji o przyrzadzie BondMaster 600 57
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Sruby radetkowane (dwie)

|

Gniazdo karty microSD

port USB

Rysunek 2-22 Gniazdo karty microSD i port USB

Drzwiczki we/wy sa zamknigte dwiema srubami radetkowanymi. W razie potrzeby
do ich odkrecenia mozna uzy¢ monety lub srubokreta.

A PRZESTROGA

Przyrzadu BondMaster 600 nie nalezy wystawia¢ na dziatanie trudnych warunkéw
ani wilgoci, gdy drzwiczki we/wy sa otwarte. Aby zapobiec korozji ztacza

i uszkodzeniu przyrzadu BondMaster 600, gdy do gniazd nie sa do nich podtaczone
zadne kable drzwiczki we/wy powinny by¢ szczelnie zamkniete.

253  Rozne elementy sprzetowe

Przyrzad BondMaster 600 jest wyposazony w elementy sprzetowe, dzigki ktérym
mozna z niego korzysta¢ w réznych warunkach otoczenia.
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2.5.31 Stojak przyrzadu BondMaster 600

Przyrzad BondMaster 600 jest wyposazony w stojak na przegubie, ktory umozliwia
regulacje kata obserwacji ekranu (patrz Rysunek 2-23 na stronie 59). Stojak jest
przytwierdzony do tylnej $cianki przyrzadu BondMaster 600 dwoma blokami
przegubowymi. Powierzchnia stojaka jest pokryta powloka o wysokim
wspodtczynniku tarcia, co zapobiega $lizganiu si¢ stojaka. Stojak jest zgiety w potowie,
co umozliwia tatwe dopasowanie do zakrzywionych powierzchni.

Rysunek 2-23 Stojak przyrzadu BondMaster 600

2.53.2 Uszczelka O-ring oraz membrany uszczelniajace

Przyrzad BondMaster 600 zawiera uszczelki stuzace do zabezpieczenia
wewnetrznych elementéw przyrzadu przed dzialaniem czynnikéw srodowiskowych:

¢ Uszczelka pokrywy komory akumulatora

® Uszczelka drzwiczek We/wy

¢ Odpowietrznik membranowy

Uszczelki nalezy wilasciwie konserwowac w celu zapewnienia ich trwatosci.
Uszczelki przyrzadu BondMaster 600 nalezy oceniac i w razie potrzeby wymienia¢

podczas corocznej konserwacji. Nalezy ja wykona¢ w autoryzowanym centrum
serwisowym firmy Evident.
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253.3 Ochrona wyswietlacza

Ekran wyswietlacza przyrzadu BondMaster 600 jest zabezpieczony przezroczysta
folia z tworzywa sztucznego. Firma Evident zdecydowanie zaleca niezdejmowanie tej
folii ochronnej. Folie wymienne sa dostepne w pakietach po 10 sztuk (nr kat.
Evident: 600-DP [U8780297]).

A PRZESTROGA

Ekran wyswietlacza jest trwale przyklejony do obudowy przyrzadu, co ma na celu
zapewnienie catkowitej szczelnosci przyrzadu BondMaster 600. Jesli dojdzie do
uszkodzenia ekranu wyswietlacza, wdwczas nalezy wymieni¢ przednia czes$¢
obudowy przyrzadu razem z klawiatura.

254  Parametry Srodowiskowe

Przyrzad BondMaster 600 jest bardzo wytrzymatym i trwatym urzadzeniem, ktére
moze by¢ uzywane w niekorzystnych warunkach otoczenia. W celu sklasyfikowania
trwalosci tego przyrzadu w wilgotnych lub mokrych srodowiskach firma Evident
przyjeta system klasyfikacji wedtug stopnia ochrony przed wnikaniem IP
(International Protection), ktéry informuje o tym, jak skuteczne jest uszczelnienie
przyrzadu.

Testy wykazaty, ze przyrzad BondMaster 600 spetnia wymogi klasy IP66. Przyrzad
BondMaster 600 zostat zaprojektowany i wyprodukowany w taki sposob, aby
spetniat wymogi tego poziomu ochrony przed wnikaniem w momencie opuszczenia
fabryki. W celu utrzymania tego poziomu zabezpieczenia nalezy odpowiednio
zadbac o wszystkie odstonigte uszczelki membranowe. Ponadto corocznym
obowiazkiem nabywcy przyrzadu BondMaster 600 jest dostarczenie tego przyrzadu
do autoryzowanego centrum serwisowego Evident celem sprawdzenia, czy uszczelki
sa w odpowiednim stanie. Firma Evident nie moze zagwarantowac zadnego poziomu
zabezpieczenia przed wnikaniem, jesli uszczelki przyrzadu BondMaster 600 zostaty
zmodyfikowane. Zanim przyrzad BondMaster 600 zostanie wystawiony na dziatanie
niekorzystnych warunkéw otoczenia nalezy dokonac gruntownej oceny jego stanu

i zastosowac odpowiednie zabezpieczenia.

Przyrzad BondMaster 600 spetnia warunki podane w tabeli (Tabela 6 na stronie 227).
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3. Interfejs uzytkownika oprogramowania

W niniejszym rozdziale oméwiono gtéwne ekrany i menu w oprogramowaniu testera
spojen kompozytowych BondMaster 600. Na tylnej $ciance przyrzadu

BondMaster 600 znajduje si¢ skrocona instrukcja obstugi klawiatury i funkcji
przyrzadu (patrz Rysunek 3-1 na stronie 61).

Basic Operation

wuN g;,s,; MM MEM ;;;;P
AB,C,D,E
Direct Functions

Full Screen

l FuLL

w

MADE IN U.S.A. 2 &
www.olympus-ims.com 20r S

BONDMASTER 600 5.’% o g o E ce @

MSIP-REM-OYN-B600

Rysunek 3-1 Etykieta na przyrzadzie BondMaster 600 informujaca o funkcjach
klawiszy

3.1 Uruchamianie przyrzadu BondMaster 600

Po wlaczeniu zasilania przyrzad BondMaster 600 uruchamia sie¢ w jednym z dwoéch
trybdw — w zaleznosci od tego, co jest podiaczone do przyrzadu:

* Jedlinie jest podlaczona zadna glowica lub podtaczona jest glowica inna niz
PowerLink, wéwczas jako pierwszy w oprogramowaniu BondMaster 600
zostanie wyswietlony ekran menu szybkiej konfiguracji aplikacji (patrz
Rysunek 3-2 na stronie 62). W tym menu nalezy wybrac jedna sposrod
podstawowych aplikagji, aby automatycznie skonfigurowa¢ odpowiednie
ustawienia przyrzadu.

Interfejs uzytkownika oprogramowania 61
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* Jesli podigczona jest gtowica PowerLink, woéwczas przyrzad BondMaster 600
uruchamia si¢ z ekranem rozpoznawania PowerLink (patrz Rysunek 3-3 na
stronie 62), ktéry umozliwia automatyczne skonfigurowanie przyrzadu dla
glowicy tego typu.

$kin To Core
Dishonds (Flat)

Skin To Core
ds (T:

Skin To Core Dishonds (Flat)
For composite honeycomb structures
presenting uniform geometry and

dimensions. Uses PITCH-CATCH probe in
Smaller Dishonds fixed frequency RF (toneburst) mode.
DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Rysunek 3-2 Opcje aplikacji w menu szybkiej konfiguracji

Rysunek 3-3 Ekran rozpoznawania PowerLink
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UWAGA |

Aplikacje przyrzadu BondMaster 600 zostaly zaprojektowane w taki sposéb, aby
mozliwe bylo szybkie skonfigurowanie przyrzadu. Jednak podczas wykonywania
kontroli zawsze nalezy postepowac zgodnie z opublikowanymi procedurami
konserwacji.

3141

Nawigacja w menu aplikacji

Nawigacja w menu jest intuicyjna, a ustawienia w kazdej aplikacji umozliwiaja
szybkie wykonanie inspekgcji; zakres czynnosci wymaganych w celu skonfigurowania
przyrzadu jest minimalny lub nie ma potrzeby wykonywania zadnej konfiguracj.

Aby nawigowaé w menu aplikacji

1.

2.

Obro¢ pokretlo, aby podswietli¢ jedna z aplikagji.

Nacisnij klawisz Enter (\/ ), aby wybrac¢ aplikagcje.
LUB

Nacisnij klawisz Return (O), aby wroéci¢ do gtéwnego ekranu oprogramowania
przyrzadu BondMaster 600.

Aby w menu aplikacji przejs¢ do opcji typu PowerLink

€ Jesli do przyrzadu podiaczona jest glowica PowerLink i wyswietlony jest ekran

rozpoznawania PowerLink (patrz Rysunek 3-3 na stronie 62), nalezy wczyta¢
program zapisany w glowicy PowerLink i automatycznie skonfigurowa¢
przyrzad BondMaster 600, naciskajac klawisz A.

LUB

Nalezy pomina¢ program zapisany w gltowicy i uzyskac¢ dostep do gléwnego

ekranu inspekcji w przyrzadzie BondMaster 600, naciskajac klawisz Return (O).
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3.1.2  Gléwny ekran inspekcji

Po wykonaniu wstepnych czynnosci za posrednictwem menu szybkiej konfiguracji
lub menu PowerLink pojawia sie gtéwny ekran inspekgji (patrz Rysunek 3-4 na
stronie 64).

05/20/2014 09:41

RF DISPLAY
RF

Rysunek 3-4 Gl6wny ekran inspekcji

| UWAGA |

Rysunek 3-4 na stronie 64 przedstawia typowy przyklad gtéwnego ekranu inspekgji.
Ekran moze wygladac inaczej w zaleznosci od wybranej aplikacji lub od wczytanej
aplikacji PowerLink (program) (patrz Rysunek 3-2 na stronie 62 oraz Rysunek 3-3 na
stronie 62).

Wskaznik zasilania akumulatorowego pozostaje widoczny w gornej czesci ekranu,
chyba ze uzywany jest tryb petnego ekranu (szczegétowe informacje zawiera Tabela 1
na stronie 41). Godzina i data réwniez pozostaja widoczne, chyba ze uzywany jest
tryb pelnego ekranu.

Prostokatny obszar odczytu w lewym gérnym narozniku ekranu to tzw. pasek
szybkiego dostepu (patrz Rysunek 3-5 na stronie 65). Gdy zostanie nacis$niety klawisz

funkcji bezposredniej GAIN (€l B), wéwczas na pasku szybkiego dostepu pojawia sig
jedna z ponizszych opgji:

— DPolaczone ustawienia wzmocnienia w poziomie i w pionie
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— Tylko ustawienia wzmocnienia w poziomie
— Tylko ustawienia wzmocnienia w pionie
Pasek szybkiego dostepu pozostaje widoczny do momentu naci$nigcia dowolnego

innego klawisza.

Pasek szybkiego dostepu (w tym przyktadzie ustawienie nie jest wySwietlane)
— Pasek odczytdow w czasie rzeczywistym

Menu obstugi
(ustawienia
przyrzadu)
TN 04| (] - Kevisz FuLL
Klawisze Enter —
v |
i Return ‘!' \
" \ Klawisze funkcji
Klawisze —
funkcii “ ‘
bezpo$rednich ‘ \ -

[}
|

|

Klawisze menu

Rysunek 3-5 Plyta przednia i gléwny ekran inspekcji przyrzadu BondMaster 600

Na pasku odczytéow w czasie rzeczywistym wyswietlane sa ustawienia, ktére moga
by¢ konfigurowane przez uzytkownika (pomiary) [patrz Rysunek 3-5 na stronie 65].
Ten pasek moze wyswietla¢ maksymalnie dwa odczyty w czasie rzeczywistym
sposrod dostepnych opcji. Pasek odczytéw w czasie rzeczywistym mozna ustawic

w taki sposdb, aby wyswietlat jeden lub dwa odczyty, albo mozna go wytaczyc.
Wiecej informacji zawiera sekcja ,, Wyswietlanie odczytdw w czasie rzeczywistym” na
stronie 68.

Ustawienia przyrzadu BondMaster 600 sa wyswietlane po prawej stronie gtéwnego
ekranu. Wyswietlane informacje o ustawieniach moga ulec zmianie w zaleznosci od
nacisnietego przycisku menu.
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3.2

Wybieranie sposréd menu

Klawisze menu przyrzadu BondMaster 600 u dotu ptyty przedniej sa nastepujace:
MAIN (”‘MMWW”), DISP/DOTS (C)), ALARM (@é»), MEM (@) oraz ADV SETUP

—
(). Nacisniecie jednego z tych przyciskow powoduje wyswietlenie menu
obstugi po prawej stronie ekranu (patrz Rysunek 3-5 na stronie 65). W zaleznosci od
aplikacji ponowne nacisniecie klawisza menu moze spowodowaé wyswietlenie
dodatkowego menu z parametrami dostepnymi dla nacisnietego klawisza.

Aby wybra¢ opcje z menu

3.3

1. Aby wyswietli¢ menu, nacisnij jeden z klawiszy menu, ktére znajduja sie u dotu
ptyty przedniej: MAIN (WW), DISP/DOTS (D), ALARM (@éb), MEM
(77 1ub ADV sETUP (1),

Ponowne naci$nigcie tego samego klawisza menu spowoduje cykliczne
przelaczanie dostepnych opdji i aktualizowanie dostepnych parametrow, ktore
nastepnie mozna dostosowywac.

2. Wybierz parametr do zmiany, naciskajac klawisz menu (A, B, C, D lub E)
znajdujacy sie obok tego parametru.

Obrdcenie pokretta spowoduje zmiane wartosci parametru. Warto$¢ wybrana za
pomoca pokretta zostanie automatycznie wprowadzona (i zapisana); nacisniecie
klawisza Enter nie jest konieczne.

Wyswietlanie wszystkich parametréw jednoczesnie —
menu ALL SETTINGS

Zamiast menu obstugi w przyrzadzie BondMaster 600 mozna wyswietli¢ wszystkie
parametry jednoczesnie, uzywajac menu ALL SETTINGS. Menu ALL SETTINGS
zawiera trzy glowne elementy: pasek tytutu, parametry oraz tekst pomocy (patrz
Rysunek 3-6 na stronie 67).
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Parametry
ALL SETTINGS MIA & RESON

Pasek tytutu —
RESON | [EBEQ 251.1kHz | [KYALM1
ANGLE 0.0deg | [SHAPE
HGAIN 0.0dB
MEDIUM [T
LPFILTER  100Hz
DSP MODE_ XY FLY DOT | [HPOS
VPOS
SCANALM OFF
CHANNEL _ AMPLITUDE
TOP
BOTTOM
LICLE 4 ololu (0TIl s (4] FoR FiRsT COL, [8] FOR SECOND GOL, [C] FOR THIRD COL, [E] FOR NEXT.

Rysunek 3-6 Menu ALL SETTINGS

3.3.1  Korzystanie zmenu ALL SETTINGS
Dostep do menu ALL SETTINGS mozna uzyskiwac za pomoca klawisza menu ADV

SETUP (*1=).

Aby korzysta¢ z menu ALL SETTINGS

=
1. Nacisnij klawisz menu ADV SETUP ().
2. Nacisnij klawisz B.

@)
3. Nacisnij klawisz FULL NEXT (_-.), aby wybrac¢ parametr przeznaczony do
ustawienia.

4. Obrdc¢ pokretto i wybierz zadana wartosé.

5. Nacisnij klawisze FULL NEXT (9), aby wybrac¢ dodatkowe parametry do
ustawienia.

LUB

Nacisnij klawisz O, aby zamkna¢ menu i wréci¢ do poprzedniego menu.
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| UWAGA |

Z powodu duzej liczby parametréw, ktore sa dostepne w przyrzadzie
BondMaster 600, menu ALL SETTINGS obejmuje wiele ekranéw lub stron. Tekst
pomocy u dotu menu udostepnia dodatkowe opcje nawigacji, ktére moga by¢
potrzebne.

3.3.2  Funkcje specjalne w menu ALL SETTINGS

34

Dwie specjalne funkcje przyrzadu sa dostepne tylko w menu ALL SETTINGS:

EXT HORN oraz AOUT PWR. Te funkcje stuzg do wiaczania ztaczy wyjsciowych,
ktore znajduja sie na tylnej Sciance przyrzadu BondMaster 600 (patrz Rysunek 2-21 na
stronie 56). W celu wilaczenia tych funkcji nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami
z sekcji ,Korzystanie z menu ALL SETTINGS” na stronie 67.

| UWAGA |

Jesli przyrzad BondMaster 600 jest uzywany w hatasliwym otoczeniu, wéwczas
mozna uzywac zewnetrznego sygnatu dzwiekowego. Zrodto sygnatu dzwiekowego
nalezy podliaczy¢ do ztacza I/O na tylnej Sciance przyrzad BondMaster 600 i za jego
pomocy zwiekszy¢ moc akustyczng styszalnego alarmu do 70 dB (dane techniczne
cze$ci zawiera Tabela 6 na stronie 227).

Wyswietlanie odczytow w czasie rzeczywistym

Na pasku odczytow w czasie rzeczywistym wyswietlane sa ustawienia, ktére moga
by¢ konfigurowane przez uzytkownika (pomiary) [patrz Rysunek 3-5 na stronie 65].
Ten pasek moze wyswietla¢ maksymalnie dwa odczyty w czasie rzeczywistym
sposrod dostepnych opcji — liczba dostepnych opdiji jest zalezna od wybranego trybu
pracy. Pasek odczytéw w czasie rzeczywistym mozna ustawi¢ w taki sposob, aby
wyswietlal jeden lub dwa odczyty, albo mozna go wytaczyc¢.

Pasek odczytéw w czasie rzeczywistym moze wyswietla¢ nastepujace odczyty (patrz
Rysunek 3-7 na stronie 69 oraz Rysunek 3-8 na stronie 70):
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LIVE AMPL — maksymalna odleglo$¢ miedzy biezaca pozycja XY (w poziomie,
w pionie) punktu (bez trybu Swept) a pozycjq zera.

LIVE VERT — maksymalna odlegtos¢ miedzy biezaca pozycja w pionie (Y)
punktu (bez trybu Swept) a pozycja zera.

LIVE HORZ — maksymalna odleglo$¢ miedzy biezaca pozycja w poziomie (X)
punktu (bez trybu Swept) a pozycja zera.

LIVE ANGL — kat biezacej pozycji XY z uwzglednieniem punktu zera (bez trybu
Swept).

AMPLITUDE P-P — liczba woltéw od szczytu do szczytu lub najwyzsza wartos¢
sygnatu (tylko w trybie Swept).

Rysunek 3-7 Przyklady opcji LIVE AMPL, LIVE VERT, LIVE HORZ
oraz LIVE ANGL
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Rysunek 3-8 Przyklad opcji VOLTS P-P

3.41  Wiaczanie odczytow w czasie rzeczywistym na gtdwnym ekranie
inspekc;ji

W celu wiaczenia odczytdw w czasie rzeczywistym nalezy uzy¢ klawisza menu ADV

SETUP (*1).

Aby wiaczy¢ pasek odczytow w czasie rzeczywistym na gtéwnym ekranie inspekcji

=
Naci$nij klawisz menu ADV SETUP ().
2. Nacisnij klawisz B.
3. Nacisnij klawisz C.

4. Naci$nij klawisz FULL NEXT (9), aby przejs¢ do zadanego typu i/lub
lokalizacji.

| UWAGA |

Poprawnymi lokalizacjami dla odczytéw w czasie rzeczywistym na gtownym ekranie
inspekcji sa tylko lokalizacje TOP LEFT oraz TOP RIGHT. Informacje na temat
dostepnych lokalizacji w trybie pelnego ekranu zawiera sekcja ,, Wtaczanie odczytow
w czasie rzeczywistym w trybie pelnego ekranu — klawisz FULL NEXT” na

stronie 71.
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5. Obrd¢ pokretto, aby dokona¢ wyboru.

6. Nacisnij klawisz FULL NEXT (9), aby przejs¢ do innego typu i/lub lokalizagji.
LUB

Nacisnij klawisz Return (O), aby zakonczy¢.

3.4.2 Wiaczanie odczytow w czasie rzeczywistym w trybie petnego ekranu
— klawisz FULL NEXT

Odczyty w czasie rzeczywistym sa rowniez dostepne w trybie pelnoekranowym, do

ktorego mozna uzyskac dostep, uzywajac klawisza FULL NEXT (), ktory
przedstawia Rysunek 3-5 na stronie 65. Umiejscowienie odczytow wyswietlanych
w trybie pelnoekranowym rozni si¢ od umiejscowienia w przypadku gtéwnego
ekranu inspekgji. Lokalizacje i typ odczytow wybiera uzytkownik.

Poprawne (mozliwe) lokalizacje dla odczytéw w czasie rzeczywistym sa nastepujace:
TOP LEFT, TOP CNTR, TOP RIGHT, LEFT, RIGHT, BOT LEFT oraz BOT CNTR.

| UWAGA |

Na sposob dziatania i wyniki wyswietlane wérdd odczytow w czasie rzeczywistym
znacznie wplywaja ustawienia D ERASE oraz PERSIST. Zalecane jest wyprobowanie
roznych wartosci tych ustawien w celu wybrania odpowiednich do konkretnych
potrzeb.

Aby wiaczy¢ ustawienia w czasie rzeczywistym w trybie petnego ekranu (klawisz FULL
NEXT)

=
Nacisnij klawisz menu ADV SETUP ().
Nacisnij klawisz B.

Nacisnij klawisz E.

L N

Nacisnij klawisz B.

5. Nacisnij klawisz FULL NEXT (;@y), aby przejs¢ do zadanego typu i/lub
lokalizagji.
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6. Obrdc pokretto, aby dokona¢ wyboru.

7. Nacisnij klawisz FULL NEXT (;@y), aby przejs¢ do innego typu i/lub lokalizagji.
LUB

Nacisnij klawisz Return (O), aby zakonczy¢.
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4. Konfiguracja wstepna

W niniejszym rozdziale omédwiono podstawowe konfiguracje testera spojen
kompozytowych BondMaster 600.

41  Ustawianie jezyka interfejsu uzytkownika i separatora
dziesietnego

Przyrzad BondMaster 600 mozna skonfigurowac w taki sposob, aby opcje interfejsu
uzytkownika wyswietla¢ w jednym z nastepujacych jezykow: English (Angielski),
French (Francuski), Spanish (Hiszpanski), German (Niemiecki), Japanese (Japonski),
Chinese (Chinski), Russian (Rosyjski), Swedish (Szwedzki), Italian (Wtoski),
Portuguese (Portugalski), Norwegian (Norweski), Hungarian (Wegierski), Polish
(Polski), Dutch (Niderlandzki) lub Czech (Czeski). Mozna rowniez zmieni¢ znak
reprezentujacy czes¢ dziesietna liczby.

Aby zmieni¢ jezyka interfejsu uzytkownika i separator dziesietny

=
1. Dwukrotnie nacisnij klawisz menu ADV SETUP ( ), a nastepnie nacisnij
klawisz B, aby uzyskac¢ dostep do ekranu SYSTEM SETUP (patrz Rysunek 4-1 na
stronie 74).
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SYSTEM SETUP

LANGUAGE ENGLISH
RADIX PERIOD (.)
AUTO ERASE ON

YEAR 2014 |MONTH 5 DAY
MODE 24 HOUR (HOUR 9 MINUTE
DATE MODE MM/DD/YYYY

Rysunek 4-1 Ekran SYSTEM SETUP

2. Na ekranie SYSTEM SETUP naciskaj klawisz FULL NEXT (9) do momentu
podswietlenia opcji LANGUAGE.

3. Zapomocy pokretta wybierz zadany jezyk.

4. Naciskaj klawisz FULL NEXT (9) do momentu podswietlenia opcji RADIX.

5. Za pomoca pokretta wybierz zadany znak, ktéry bedzie reprezentowat czesé
dziesietng w liczbach: PERIOD (.) lub COMMA (,).

6. Nacisnij klawisz O, aby wrdci¢ do gléwnego ekranu inspekcji.
4.2 Ustawianie zegara

W przyrzadzie BondMaster 600 dostepny jest wbudowany zegar, ktory zlicza date

i godzine. Uzytkownik moze ustawi¢ date i godzing, a nastepnie wybrac ich format.
Przyrzad BondMaster 600 zapisuje wyniki wszystkich inspekcji z terminami ich
akwizydji.

Aby ustawi¢ zegar

. T . -P’_‘ . ST
1. Dwukrotnie nacisnij klawisz menu ADV SETUP (), a nastepnie nacisnij
klawisz B, aby uzyska¢ dostep do ekranu SYSTEM SETUP (patrz Rysunek 4-1 na
stronie 74).
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2. Ustaw parametry YEAR, MONTH, DAY, MODE (12 HOUR lub 24 HOUR),
HOUR, MINUTE, a takze parametr DATE MODE w nastepujacy sposob:

a) Naciskaj klawisz FULL NEXT (9) do momentu podswietlenia opcji (YEAR,
MONTH, DAY itp.) .

b) Obracaj pokretlo, az zostanie wyswietlona zadana wartosc.

3. Naci$nij klawisz Q, aby wrdci¢ do gtéwnego ekranu inspekgji.
4.3  Zmiana ustawien wyswietlania

Wyglad niektdrych elementow wyswietlanych, takich jak jasno$¢, automatyczne
kasowanie, wyj$cie VGA oraz okno wyswietlania (albo ekran) mozna zmieni¢
bezposrednio po uruchomieniu przyrzadu.

Aby zmieni¢ ustawienia wyswietlania

=
1. Dwukrotnie nacié$nij klawisz menu ADV SETUP ().
2. Nacisnij klawisz B, aby uzyskac dostep do ekranu SYSTEM SETUP.
3. Naekranie SYSTEMS SETUP (patrz Rysunek 4-1 na stronie 74) uzyj klawisza

FULL NEXT (9), aby podswietli¢ Zadany parametr, a nastgpnie uzyj pokretta,
aby zmieni¢ wartosc¢ tego parametru:

a) Ustaw parametr BRIGHTNESS na jeden z predefiniowanych pozioméw
jasnosci: 0 %, 25 %, 50 %, 75 % lub 100 % (wiecej informacji na temat jasnosci
zawiera sekcja ,Zmiana jasno$ci wyswietlacza” na stronie 76).

b) Dla parametru VGA OUTPUT ustaw wartos¢ ON lub OFF.

c) Dlaparametru AUTO ERASE ustaw wartos¢ ON lub OFF (szczegoly zawiera
sekcja , Regulacja automatycznego kasowania” na stronie 76).

d) Dlaparametru APPLICATION WINDOW AT STARTUP ustaw warto$¢ ON
lub OFF (wiecej szczegdtéw zawiera sekcja , Wybieranie ekranu
poczatkowego” na stronie 77).

4. Naci$nij klawisz O, aby wroci¢ do gléwnego ekranu inspekcji.
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4.4

Zmiana jasnosci wyswietlacza

Jasnos¢ wyswietlacza przyrzadu BondMaster 600 mozna regulowac zmieniajac
natezenia podswietlenia. Jasnos¢ wyswietlacza mozna ustawié na wartos¢ 0%, 25%,
50%, 75% lub 100%. Wybranie wyzszego procentu powoduje zwigkszenie jasnosci
wyswietlacza. Domyslnie jasnos¢ wyswietlacza jest ustawiona na 50%. W
bezposrednim $wietle odblaskowo-przezroczysty kolorowy wyswietlacz przyrzadu
BondMaster 600 odbija $wiatlo z otoczenia i staje si¢ jasniejszy. W jasniejszym
otoczeniu mozna ustawic¢ parametr BRIGHTNESS na nizszy procent.

Aby zmieni¢ jasnos¢ wyswietlacza

4.5

1. Dwukrotnie nacisnij klawisz ADV SETUP, a nastepnie naciénij klawisz B, aby
przejs¢ do ekranu SYSTEM SETUP, a nastepnie naciskaj klawisz FULL NEXT do
momentu pods$wietlenia parametru BRIGHTNESS.

2. Zapomoca pokretta wybierz zadang warto$¢ procentowa dla parametru
BRIGHTNESS: 0 0/0, 25 0/0, 50 0/0, 75 % lub 100 %.

3. Nacisnij klawisz O, aby wroci¢ do gléwnego ekranu inspekdji.

| UWAGA |

Zmniejszenie procentowej wartosci BRIGHTNESS powoduje wydluzenie czasu
pracy na zasilaniu akumulatorowym. Specyfikacje czasu pracy na zasilaniu
akumulatorowym podano przy zatozeniu, ze parametr BRIGHTNESS ustawiony jest
na 50%.

Regulacja automatycznego kasowania

W przyrzadzie BondMaster 600 mozna ustawic czyszczenie (kasowanie) zawartosci
CAL

ekranu automatycznie po naciénieciu klawisza CAL NULL (€2)). Domysélnie opcja

AUTO ERASE jest ustawiona na wartos¢ ON, ale mozna jg wylaczy¢, wybierajac

wartos¢ OFF.
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Aby

4.6

ustawi¢ automatyczne kasowanie

1. Dwukrotnie naci$nij klawisz ADV SETUP (), a nastepnie nacisnij klawisz B,
aby przejs¢ do ekranu SYSTEM SETUP, a nastepnie naciskaj klawisz FULL NEXT

(;@>) do momentu podswietlenia opcji AUTO ERASE.
2. Uzyj pokretta, aby wylaczy¢ (wybierz opcje OFF) lub wiaczy¢ (wybierz opcje ON)
opcje AUTO ERASE.

3. Naci$nij klawisz O, aby wrdci¢ do gtéwnego ekranu inspekgji.
Wybieranie ekranu poczatkowego

W przyrzadzie BondMaster 600 mozna skonfigurowac automatyczne wyswietlanie
ekranu APPLICATION MENU po uruchomieniu przyrzadu. Te funkcje mozna takze
wylaczy¢ i woéwczas przyrzad BondMaster 600 wyswietla gtowny ekran inspekgij.
Domyslnie funkcja APPLICATION WINDOW AT STARTUP jest ustawiona na
warto$¢ ON.

Aby wybra¢ ekran poczatkowy

4.7

1. Dwukrotnie naci$nij klawisz ADV SETUP (), a nastepnie nacisnij klawisz B,
aby przej$¢ do ekranu SYSTEM SETUP, a nastepnie naciskaj klawisz FULL NEXT
(9) do momentu pod$wietlenia opcji APPLICATION WINDOW AT STARTUP.

2. Uzyj pokretta, aby wylaczy¢ (wybierz opcje OFF) lub wiaczy¢ (wybierz opcje ON)
te funkcje.

3. Nacisnij klawisz O, aby wroci¢ do gléwnego ekranu inspekcji.
Aktywowanie kursorow krzyzykowych

Przyrzad BondMaster 600 mozna skonfigurowa¢ w taki sposob, aby wyswietlat
kursory krzyzykowe, ktdre doktadnie wskazujq potozenie zera (patrz Rysunek 4-2 na
stronie 78). Kursory krzyzykowe sa dostepne tylko dla ekranie XY (z ekranem
podziatu lub bez takiego ekranu), ale dziataja w we WSZYSTKICH trybach.
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Aby aktywowac¢ kursory krzyzykowe

1. Dwukrotnie nacisnij klawisz ADV SETUP (), a nastepnie nacisnij klawisz B,
aby przejs¢ do ekranu SYSTEM SETUP, a nastepnie naciskaj klawisz FULL NEXT

(;@y) do momentu pods$wietlenia opcji CROSSHAIRS.
2. Uzyj pokretta, aby wylaczy¢ (wybierz opcje OFF) lub wiaczy¢ (wybierz opcje ON)
opcje CROSSHAIRS.

3. Naci$nij klawisz O, aby wrdci¢ do gtéwnego ekranu inspekgji.

05/20/2014 09:41

i 266.0

Rysunek 4-2 Kursory krzyzykowe i punkt zera
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5. Funkcje sterujace

Niniejszy rozdziat zawiera wyjasnienia funkgcji sterujacych testera spojen
kompozytowych BondMaster 600.

5.1 PowerLink

Funkcja PowerLink umozliwia przyrzadowi BondMaster 600 automatyczne
rozpoznawanie glowic PowerLink BondMaster firmy Evident podtaczonych do
przyrzadu. Po rozpoznaniu przyrzad BondMaster 600 jest skonfigurowany zgodnie
z parametrami zaprogramowanymi w identyfikacyjnym uktadzie scalonym
PowerLink. Kazda gtowica PowerLink jest programowana fabrycznie w taki sposéb,
aby udostepniata swéj numer modelu, wstepnie wybrang czestotliwo$¢ robocza,
wzmocnienie robocze oraz numer seryjny.

Po podtaczeniu glowicy PowerLink przyrzad BondMaster 600 wyswietla ekran
rozpoznawania PowerLink (patrz Rysunek 5-1 na stronie 80).
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5.2

Rysunek 5-1 Ekran rozpoznawania PowerLink

Wyswietlenie tego ekranu oznacza, ze funkcja PowerLink zostata wiaczona, a
ustawienia zostang wczytane do przyrzadu BondMaster 600. Jesli funkcja Powerlink
zostata wlaczona, wéwczas ten ekran bedzie pomijany. Niezaleznie od ustawienia
w przyrzadzie BondMaster 600 jako nastepny pojawi sie glowny ekran inspekgji.

Jesli przyrzad BondMaster 600 zostanie wlaczony z podiaczong gtowica PowerLink,
nalezy nacisng¢ klawisz A w celu korzystania z funkcji PowerLink albo nacisna¢

klawisz O, aby kontynuowac bez korzystania z funkcji PowerLink.
Elementy sterujace przyrzadu BondMaster 600

Elementy sterujace przyrzadu BondMaster 600 przedstawia Rysunek 5-2 na
stronie 81.
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Wyswietlacz (ekran) Przycisk blokady
| Kontrolka
I S wskazujgca stan
e :—iN tadowarki/zasilacza
Pokretto O NIPUS |
=, Klawisz FULL/NEXT
Klawisze Enter E@
i Return —
@ — Klawisze funkcji
Klawisze funkcji — E@j
bezposrednich [;%j

Przycisk zasilania

= 27

Klawisze menu

Rysunek 5-2 Elementy sterujace przyrzadu BondMaster 600

5.21  Wyswietlacz

Przyrzad BondMaster 600 jest wyposazony w kolorowy wyswietlacz
ciektokrystaliczny (LCD) o rozdzielczosci 640 x 480 (pelne VGA). Na wyswietlaczu
LCD, nazywanym rowniez ekranem, wyswietlane sg nastgepujace elementy: sygnat

z glowicy, pasek stanu, komunikaty oraz tekst na pelnym ekranie, jesli zachodzi taka
potrzeba. Dostepnych jest kilka trybéw wyswietlania. Tryb wyswietlana, okres$lany

rowniez jako RUN, mozna zmieni¢ za pomoca klawisza menu RUN (lz]).

5.2.2  Przyciski zasilania i blokady

Przycisk zasilania (d)) umozliwia wlaczanie i wylaczanie zasilania przyrzadu
BondMaster 600. W momencie uruchomienia przyrzad BondMaster 600 standardowo
podejmuje probe przywrodcenia ostatniej konfiguracji.

Blokade przyrzadu BondMaster 600 mozna wiaczy¢ lub wylaczy¢, naciskajac

przycisk blokady (@). Wiaczona blokada powoduje dezaktywacje wigkszosci
klawiszy funkgji bezposrednich przyrzadu BondMaster 600, klawiszy funkcyjnych
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(A, B, C, D oraz E), klawiszy menu oraz pokretla. To zapobiega przypadkowemu
naciskaniu klawiszy po kalibracji przyrzadu BondMaster 600, gdy wszystko jest
przygotowane do wykonywania inspekcji.

Gdy blokada zostanie aktywowana, pod wskaznikiem czasu pracy na zasilaniu
akumulatorowym zapala si¢ kontrolka (w prawym gérnym narozniku ekranu
przyrzadu BondMaster 600) i dziataja wylacznie klawisze funkcji bezposrednich CAL

CAL REF
NULL (€3)), ERASE (g ), FREEZE (:’I‘:) oraz REF SAVE ([H]). Jesli uzytkownik
podejmie prébe uzycia ktdrejkolwiek z zablokowanych funkcji, na dole ekranu
pojawi sie komunikat o bledzie Parameter Locked.

5.23  Klawisze funkcji

Klawisze funkgcji znajduja si¢ po prawej stronie przyrzadu BondMaster 600 i stuza do
wybierania parametrow przyrzadu do regulacji. Naci$niecie klawisza funkgji
powoduje podswietlenie parametru znajdujacego sie w polu wyswietlanym obok
tego klawisza (A, B, C, D lub E).

5.24 Klawisze menu

Klawisze menu znajdujace sie u dotu wyswietlacza przyrzadu BondMaster 600 stuza
do bezposredniego wybierania menu przyrzadu. Kazdy z klawiszy menu zapewnia
dostep do co najmniej dwdch podmenu. Wielokrotne naciskanie klawisza menu
powoduje przetaczanie miedzy menu. Nacis$niecie klawisza funkgji (A, B, C, D lub E)
obok pozycji menu umozliwia modyfikowanie tej pozycji albo zapewnia dostep do
dodatkowych menu lub podmenu.

Dostepne sa nastepujace klawisze menu:

MAIN (i)

Zapewnia dostep do menu gtéwnego, ktore stuzy do kontrolowania funkgji,
takich jak czestotliwo$¢, wzmocnienie, kat i filtry.

pisp/pots (L))

Zapewnia dostep do menu wyswietlania, ktdre stuzy do kontrolowania funkgji,
takich jak tryb wyswietlania, pozycja, slad i siatka.
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ALARM (@éﬁ)
Zapewnia dostep do menu alarmu, ktore stuzy do kontrolowania funkgji, takich
jak typ alarmu, czas opdznienia, gtosnos¢ sygnatu dzwigkowego i pozycja
alarmu.

MEM (V—7)

Zapewnia dostep do menu pamieci, ktore stuzy do kontrolowania funkgji, takich
jak wyswietlanie podgladu plikéw zapisanych w pamieci, przywotywanie

i edycja zapisanych plikéw, tryb przechwytywania, czas przechwytywania oraz
informacje o uzytkownikach.

ADYV SETUP ()

Zapewnia dostep do menu ustawien ALL SETTINGS, ktére stuzy do
kontrolowania parametrow konfiguracji przyrzadu BondMaster 600, takich jak
tryb czestotliwosci, kolory, hasta, odblokowywanie opcji i resetowania. W tym
menu sg wyswietlane wszystkie ustawienia przyrzadu BondMaster 600
jednoczesnie.

5.2.5  Pokretto SmartKnob

To pokretto, nazywane pokrettem SmartKnob, znajduje si¢ w lewym goérnym
obszarze przyrzadu BondMaster 600. Jego gléwnym celem jest regulowanie
wybranego parametru przyrzadu BondMaster 600. Gdy pole parametru
przeznaczonego do regulacji jest podswietlone, wéwczas obrdcenie pokretta zgodnie
z ruchem wskazéwek zegara powoduje zwigkszenie wartos$ci, a obrdcenie przeciwnie
do ruchu wskazowek zegara — zmniejszenie wartosci. W niektérych przypadkach
pokretta mozna rowniez uzywac w celu reagowania na rézne komunikaty

z przyrzadu BondMaster 600.

5.2.6  Ukryta funkcja — rejestracja zawartosci ekranu

Na przyrzadzie BondMaster 600 mozna wystac plik ze zrzutem ekranu do wymiennej

(zewnetrznej) karty microSD, przytrzymujac klawisz menu MAIN (”‘MAMNM)

REF
i naciskajac klawisz REF SAVE (). W celu zarejestrowania zawartosci ekranu
mozna réwniez uzy¢ oprogramowania BondMaster PC (patrz , Rejestrowanie
zawartosci ekranu za pomocg oprogramowania BondMaster PC” na stronie 189).
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5.3 Trybyimenu

Menu przyrzadu BondMaster 600 opisane w niniejszej sekcji mozna otwierac,
naciskajac odpowiednie klawisze menu, ktdre sg opisane w sekgji , Klawisze menu”
na stronie 82.

| UWAGA |

Menu przyrzadu BondMaster 600 r6znia sie miedzy soba w zaleznosci od:

® trybu pracy oraz
e funkgi RUN lub trybu wyswietlania.

Z tego wzgledu dwa gldwne elementy sterowania, MODE i RUN, okreslaja
wys$wietlane menu.

5.3.1  Tryb PC RF — menu MAIN

Tryb pitch-catch (PC) o nazwie RF DISPLAY jest podobny do trybu impulsowego.
Jednak w tym trybie wyswietlany jest nieprzetworzony, wzmocniony sygnat

z glowicy, a te dane nie sg przetwarzane przez przyrzad (patrz Rysunek 5-3 na
stronie 84).

05/20/2014 09:41

[ 35 |me 145.3

RF DISPLAY
RF

Rysunek 5-3 Tryb RF DISPLAY

84 Rozdzial 5



DMTA-10045-01PL, Wer. 4, Wrzesien 2022

Nastepujace parametry mozna regulowac¢ w gléwnym menu PC (RF) (patrz
Rysunek 5-4 na stronie 85):

e FREQ (Czestotliwosc)

¢ RF GAIN

e WIDTH

e GATE

e RF DISPLAY
¢ CYCLES

e H/V GAIN (Wzmocnienie w poziomie/w pionie)
¢ H GAIN (Wzmocnienie w poziomie)

* V GAIN (Wzmocnienie w pionie)

¢ ANGLE

* REP RATE (Czestotliwo$¢ powtarzania)

e PRB DRV (Naped gltowicy)

¢ LP FILTER (Filtr dolnoprzepustowy)

05/20/2014 09:41

[ 3.5 |[w 145.3

RF DISPLAY
RF

Rysunek 5-4 Menu gtéwne PC (RF)
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Zmiana parametréw w menu gtéwnym PC (RF)

| UWAGA |
Ponizsze informacje dotycza sytuacji, gdy w przyrzadzie BondMaster 600 ustawiony

jest tryb PC (RF) i zostat naci$niety klawisz menu MAIN (”‘MMW’").

FREQ (Czestotliwo$c)
Ustawienie FREQ (Czestotliwo$¢) okresla czestotliwos$¢ impulsu tonalnego. Ten
parametr mozna regulowac w zakresie od 1 kHz do 50 kHz.

W celu zmiany ustawienia FREQ nalezy nacisna¢ klawisz A i obrdci¢ pokretlo,
ustawiajac zadana czestotliwosc.

| WSKAZOWKA |

Jednorazowe nacisniecie klawisza Enter (\/ ), gdy podswietlony jest parametr FREQ
powoduje wilgczenie funkcji doktadnej regulacji za pomoca pokretta i zmniejszenie
kroku regulacji z 1,0 (regulacja zgrubna) do 0,1 (regulacja precyzyjna). DomysInie
regulacja za pomoca pokretta odbywa sie z krokiem regulacji zgrubnej, a parametr
FREQ jest podkreslony, gdy wlaczona jest funkcja regulacji zgrubnej. Aby przelaczy¢

pokretto w tryb regulacji zgrubnej, nalezy ponownie nacisna¢ klawisz \/ .

RF GAIN

Ustawienie RF GAIN, nazywane réwniez wzmocnieniem w pionie, stuzy do
kontrolowania wzmocnienia impulsu tonalnego. Ten parametr mozna regulowac
w zakresie od 0,0 dB do 70,0 dB.

Parametr RF GAIN jest gtownym ustawieniem wzmocnienia, ktére powinno by¢
zawsze regulowane jako pierwsze, gdy wymagana jest zmiana wzmocnienia.

W celu zmiany ustawienia RF GAIN nalezy nacisna¢ klawisz B, a nastepnie
wybrac¢ pokretlem zadang warto$¢ wzmocnienia.

WIDTH

Ustawienie WIDTH kontroluje ilos¢ czasu wyswietlanego po rozpoczeciu
impulsu tonalnego, ktdry jest wyswietlany na osi Y (amplituda) w funkcji T
(czas).
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W celu zmiany ustawienia WIDTH nalezy nacisna¢ klawisz C, a nastepnie
wybrad pokretlem Zzgdang wartos¢ szerokosci.

GATE

Ustawienie GATE steruje pozycje na wyswietlaczu RF DISPLAY, w ktorej
wyznaczana jest prezentacja latajacego punktu XY. Pozycja GATE okresla
amplitude sygnatu i faze wyswietlania XY. W celu uzyskania najlepszych
wynikéw nalezy ustawic¢ pozycje GATE po lewej stronie pierwszego piku
maksimum na wyswietlaczu RF DISPLAY albo na piku maksimum. Ustawienie
bramki AUTO spowoduje automatyczne odczytanie wartosci z pozydji
maksimum sygnatu.

W celu zmiany ustawienia GATE nalezy nacisna¢ klawisz D, a nastepnie wybrac
pokrettem zadang warto$¢ bramki.
RF DISPLAY

Opcja RF DISPLAY stuzy do sterowania wyswietlaczem i mozna ja ustawi¢ na
tryb RF lub IMPULSE. (Nazwa , IMPULSE” wywodzi si¢ z wczesniejszych
produktéw marki BondMaster). Wyswietlacz IMPULSE wykorzystuje filtr
obwiedni stosowany wzgledem filtru RF.

W celu zmiany ustawienia RF DISPLAY nalezy nacisna¢ klawisz E, a nastepnie
obroci¢ pokretto na zadana wartosc.
CYCLES

Ustawienie CYCLES jest uzywane do kontrolowania liczby cykli sygnatu
w impulsie tonalnym w trybach wyswietlania PC RF oraz IMPULSE, a jego
warto$¢ mozna regulowac¢ w zakresie od 1 do 10.

W celu zmiany ustawienia CYCLES nalezy nacisng¢ klawisze menu MAIN

(“"‘MAWM), po czym klawisz A, a nastepnie wybrac zadana liczbe cykli, obracajac
pokretto
H/V GAIN (Wzmocnienie w poziomie/w pionie)

Ustawienie H/V GAIN dotyczy trybow wyswietlania (RUN), ktore wykorzystuja
wyswietlacz XY. Ten parametr umozliwia osobne sterowanie wzmocnieniem
w poziomie i w pionie na wyswietlaczu XY.

Aby zmieni¢ ustawienie H/V GAIN, nalezy nacisna¢ klawisz menu MAIN

(”“AMW/W) raz lub dwa razy (w zaleznosci od wybranej opcji RUN), po czym klawisz
B, a nastepnie wybrac zadang warto$¢, obracajac pokretto.
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H GAIN (Wzmocnienie w poziomie)

Ustawienie H GAIN stuzy do sterowania wzmocnieniem w poziomie (X)
i dotyczy opcji RUN, ktére wykorzystuja wyswietlacz XY.

Aby zmieni¢ ustawienie H GAIN, nalezy nacisna¢ klawisz menu MAIN ("’MWM‘”)
raz lub dwa razy (w zaleznosci od wybranej opcji RUN), po czym klawisz C,
a nastepnie wybrac zadana warto$¢, obracajac pokretlo.

V GAIN (Wzmocnienie w pionie)

Ustawienie V GAIN stuzy do sterowania wzmocnieniem w pionie (Y) i dotyczy
opcji RUN, ktore wykorzystuja wyswietlacz XY.

Aby zmieni¢ ustawienie V GAIN, nalezy nacisna¢ klawisz menu MAIN (“‘AMAMN”)
raz lub dwa razy (w zaleznosci od wybranej opcji RUN), po czym klawisz D,
a nastepnie wybrac zadana warto$¢, obracajac pokretlo.

ANGLE

Ustawienie ANGLE dotyczy trybéw wyswietlania (RUN), ktore wykorzystuja
wyswietlacz XY. Ten parametr umozliwia obrotowg regulacje sygnatow
wyswietlanych na wyswietlaczu XY. Ten parametr jest uzyteczny na przyktad
wtedy, gdy wymagane jest, aby kat w przypadku odspojenia (wady) po stronie
odlegtlej réznit sig od kata dla odspojenia po stronie bliskie;.

Aby zmieni¢ ustawienie ANGLE, nalezy nacisna¢ klawisz menu MAIN (“MAMW)
raz lub dwa razy (w zaleznosci od wybranej opcji RUN), po czym klawisz E,
a nastepnie wybrac zadana warto$¢, obracajac pokretlo.

REP RATE (Czestotliwo$¢ powtarzania)

Ustawienie REP RATE (Czestotliwos¢ powtarzania) kontroluje czestotliwos¢
powtarzania impulsu tonalnego.

W celu zmiany ustawienia REP RATE nalezy nacisna¢ klawisz menu MAIN

(”"‘MAWM), po czym klawisz C, a nastepnie wybrac¢ zadang czestotliwos¢
powtarzania, obracajac pokretto.

PRB DRV (Naped gtowicy)

W przyrzadzie BondMaster 600 dostepne sa trzy poziomy napedu glowicy: LOW,
MEDIUM oraz HIGH. Przyblizone amplitudy napie¢ wynosza odpowiednio 2 V,
6 Voraz 12 V.
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W celu dostosowania poziomu napedu glowicy nalezy nacisna¢ klawisze menu
MAIN (“AMMVWW) dwa razy, a nastepnie klawisz D. Po podswietleniu opcji PRB DRV
nalezy wybra¢ zadany poziom, obracajac pokretio.

LP FILTER

Ustawienie LP FILTER dotyczy trybow wyswietlania (RUN), ktére wykorzystuja
wyswietlacz XY. Regulacja tego parametru umozliwia wygtadzenie sygnatu na
wyswietlaczu XY.

Aby zmienic¢ ustawienie LP FILTER, nalezy nacisna¢ klawisz menu MAIN

(MMAMNW) dwa lub trzy razy (w zaleznosci od wybranej opcji RUN), po czym
klawisz E, a nastepnie wybrac zadang wartos¢, obracajac pokretto.

5.3.2  Tryb PC Swept — menu MAIN

W trybie pitch-catch (PC) o nazwie Swept gtowica jest wzbudzana przez sygnat, ktory
jest przemiatany od podanej czestotliwosci poczatkowej do koncowej. Wyswietlany
sygnat reprezentuje czestotliwos¢ wzbudzajaca, ktdra jest przemiatana (patrz
Rysunek 5-5 na stronie 89).

05/20/2014 09:41 (-

LP FILTER
30Hz

Rysunek 5-5 Wyswietlacz w trybie PC Swept

W menu gtéwnym PC Swept mozna regulowac nastepujace parametry:

e ANGLE
e GAIN (H/V GAIN)
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* START FREQ (Czestotliwo$¢ poczatkowa)
e STOP FREQ (Czestotliwosc¢ zatrzymania)
¢ SW. RATE (Tempo przemiatania)

e FRQ1 TRACK (Sledzenie czestotliwosci 1)
e FRQ2 TRACK (Sledzenie czestotliwosci 2)
¢ H GAIN (Wzmocnienie w poziomie)

¢ V GAIN (Wzmocnienie w pionie)

¢ PRB DRV (Naped glowicy); szczegétowe informacje zawiera sekgja , Tryb PC
Swept — menu MAIN” na stronie 89

Zmiana parametréw w menu gtéwnym PC Swept

| UWAGA |
Ponizsze informacje dotycza sytuacji, gdy w przyrzadzie BondMaster 600 ustawiony

jest tryb PC Swept i zostal nacisniety klawisz menu MAIN (“WMMW).

ANGLE
Ustawienie ANGLE kontroluje obrét wyswietlanego sygnatu.

W celu zmiany ustawienia ANGLE nalezy nacisna¢ klawisz A, a nastepnie
wybrac¢ pokretlem zadang wartos¢ kata.

GAIN (H/V GAIN)
Ustawienie GAIN kontroluje ogdlne wzmocnienie sygnatu.

W celu zmiany ustawienia GAIN nalezy nacisna¢ klawisz menu MAIN (““MﬂMM‘”),
po czym klawisz B, a nastepnie wybrac zadane ustawienie, obracajac pokretto.
START FREQ (Czestotliwos¢ poczatkowa)
Ustawienie START FREQ (Czestotliwos¢ poczatkowa) kontroluje wartosc
poczatkowa (punkt poczatkowy) przemiatania czestotliwosci.
W celu zmiany ustawienia START FREQ nalezy nacisna¢ klawisz C, a nastepnie
wybra¢ pokretlem Zzadang czestotliwos¢ poczatkowa.
STOP FREQ (Czestotliwo$¢ zatrzymania)

Ustawienie STOP FREQ (Czestotliwo$¢ zatrzymania) kontroluje warto$¢
koncowg (punkt koricowy) przemiatania czestotliwosci.
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W celu zmiany ustawienia STOP FREQ nalezy nacisna¢ klawisz D, a nastepnie
wybrad pokretlem Zzadang czestotliwos¢ zatrzymania.

SW. RATE (Tempo przemiatania)

Ustawienie SW. RATE (Tempo przemiatania) kontroluje tempo przemiatania
i mozna ustawi¢ jedna z nastepujacych opcji: LOW, MEDIUM lub HIGH.

W celu zmiany ustawienia SW. RATE nalezy nacisna¢ klawisz E, a nastepnie
wybrac¢ pokretlem zadana warto$¢ tempa przemiatania.

FRQ1 TRACK (Sledzenie czestotliwosci 1)

Parametr FRQ1 TRACK (Sledzenie czestotliwosci 1) jest domy$lnie ustawiony na
wartos¢ OFF (Wytl.). W celu zmiany ustawienia FRQ1 TRACK nalezy nacisna¢

klawisz menu MAIN ("MAMMM), po czym klawisz A, a nastepnie wybrac zadana
wartosc¢ sledzenia czestotliwosci 1, obracajac pokretto. Z tej opcji mozna korzystac
tylko wtedy, gdy wyswietlacz jest ustawiony na opcje SPEC+XY lub SPECTRUM,
a praca po ustawieniu opcji RUN na warto$¢ SPEC+XY jest tatwiejsza. Aby
poprawnie dostosowac ustawienie FRQ1 TRACK:

1. Zeskanuj fragment materialu dobrej jakos$ci, a nastepnie w razie potrzeby
wyreguluj wzmocnienie, aby unikna¢ nasycenia sygnatu.

2. Zeskanuj obszar z wada i obserwuj widok SPECTRUM.

3. Odszukaj obszar, w ktérym réznica miedzy skanem materiatu dobrej jakosci
a skanem obszaru z wada wydaje si¢ najwieksza. Przesun znacznik FRQ1
TRACK do tego miejsca.

FRQ2 TRACK (Sledzenie czestotliwosci 2)

Parametr FRQ2 TRACK (Sledzenie czestotliwosci 2) jest domy$lnie ustawiony na
warto$¢ OFF (Wyl.). W celu zmiany ustawienia FRQ2 TRACK nalezy nacisng¢

klawisz menu MAIN (MMW/W), po czym klawisz B, a nastepnie wybrac zadana
warto$¢ sledzenia czestotliwosci 2, obracajac pokretto. Z tej opcji mozna korzystac
tylko wtedy, gdy wyswietlacz jest ustawiony na opcje SPEC+XY lub SPECTRUM,
a praca po ustawieniu opcji RUN na wartos¢ SPEC+XY jest fatwiejsza. Aby
poprawnie dostosowac ustawienie FRQ2 TRACK:

1. Zeskanuj fragment materialu dobrej jako$ci, a nastepnie w razie potrzeby
wyreguluj wzmocnienie, aby unikna¢ nasycenia sygnatu.

2. Zeskanuj obszar z wadg i obserwuj widok SPECTRUM (Widmo).
Odszukaj obszar, w ktérym réznica miedzy skanem materiatu dobrej jakosci

a skanem obszaru z wada wydaje si¢ najwieksza. Przesuni znacznik FRQ2
TRACK do tego miejsca.
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| UWAGA |

Funkcja $ledzenia czestotliwosci jest uzywana w celu programowania aplikacji

i tworzenia procedur. Ta funkcja przeprowadza sledzenie az do czestotliwosci
zdefiniowanych przez uzytkownika i wyswietla trwaty slad w ptaszczyznie XY,
rejestrujac w ten sposob czestotliwosc z przemiatanego sygnatu w trybie pitch-catch.
Funkcja $ledzenia czestotliwosci dziata tylko w trybie pitch-catch. Zwykle ta funkcja
dziata najlepiej z opcja SWEPT RATE ustawiong na wartos¢ LOW oraz po zawezeniu
zakresu miedzy czestotliwoscia START a END figury kreslonej w wyniku
przemiatania, tak by byt réwny badanemu zakresowi czestotliwosci.

H GAIN (Wzmocnienie w poziomie)
Ustawienie H GAIN (Wzmocnienie w poziomie) kontroluje wzmocnienie
w poziomie w przyrzadzie BondMaster 600.
W celu zmiany ustawienia H GAIN nalezy nacisna¢ klawisz menu MAIN

("‘AMMWM), po czym klawisz C, a nastepnie wybrac zadana warto$¢ wzmocnienia
w poziomie, obracajac pokretto.

V GAIN (Wzmocnienie w pionie)
Ustawienie V GAIN (Wzmocnienie w pionie) kontroluje wzmocnienie w pionie
w przyrzadzie BondMaster 600.

W celu zmiany ustawienia V GAIN nalezy nacisng¢ klawisz menu MAIN

(WWWW), po czym klawisz D, a nastepnie wybrac¢ zadang wartos¢ wzmocnienia
w pionie, obracajac pokretio.

5.3.3  Tryb MIA — menu MAIN

W trybie mechanicznej analizy impedancyjnej (MIA) przemiatanie czestotliwosci za
pomoca glowicy przylozonej do materiatu dobrej jakosci jest porownywane

z przemiataniem wzgledem materialu z wada. W ten sposdb wybierana jest
czestotliwos¢ odpowiednia do testu (patrz Rysunek 5-6 na stronie 93).
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140.0deg

Rysunek 5-6 Wyswietlacz w trybie MIA

W menu MAIN trybu MIA mozna regulowac nastepujace parametry:

e FREQ (Czestotliwosc)

e  GAIN (Wzmocnienie) (taczne)

¢ H GAIN (Wzmocnienie w poziomie)
¢ V GAIN (Wzmocnienie w pionie)

e ANGLE

e PRB DRV (Naped gltowicy)

¢ LP FILTER (Filtr dolnoprzepustowy)

Zmiana parametréw w menu gtéwnym trybu MIA

| UWAGA |

Szczegolowe informacje na temat regulacji parametréw GAIN, H GAIN, V GAIN

i PRB DRV zawiera sekcja , Tryb PC Swept — menu MAIN” na stronie 89. Opisy
parametrow sa oparte na zatozeniu, ze w przyrzadzie BondMaster 600 ustawiony jest

tryb MIA i zostat nacisniety klawisz menu MAIN (”"MMM"“).

FREQ (Czestotliwosc)
Ustawienie FREQ (Czestotliwo$¢) okresla czestotliwos¢ sygnalu wyswietlanego.
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W celu zmiany ustawienia FREQ nalezy nacisna¢ klawisz A i obréci¢ pokretlo,
ustawiajac zgdang czestotliwosc.

ANGLE
Ustawienie ANGLE kontroluje kat wyswietlanego sygnatu.
W celu zmiany ustawienia ANGLE nalezy nacisna¢ klawisz E, a nastepnie
wybrac¢ zadana wartosc kata, obracajac pokretto.

LP FILTER (Filtr dolnoprzepustowy)

Parametr LP FILTER (Filtr dolnoprzepustowy) mozna ustawi¢ w zakresie od 1
Hz do 480 Hz plus szerokie pasmo. Filtr dolnoprzepustowy mozna regulowac

w krokach co 1 Hz do 50 Hz, w krokach co 2 Hz do 100 Hz, w krokach co 5 Hz do
200 Hz, w krokach co 10 Hz do 300 Hz oraz w krokach co 20 Hz do 480 Hz, a
powyzej tej wartosci znajduje sie szerokie pasmo.

W celu zmiany ustawienia LP FILTER nalezy nacisna¢ klawisz E, a nastepnie
wybrac zadang wartos¢ filtru dolnoprzepustowego, obracajac pokretto.

534  Tryb RESON — menu MAIN

Tryb rezonansowy RESON wykorzystuje glowice dostrojona na rezonans na
konkretnej czestotliwosci. Gdy tryb rezonansowy jest wybrany, wowczas odbywa sig
przemiatanie czestotliwosci w celu ustalenia czestotliwosci rezonansowej gtowicy.
Wyswietlana jest amplituda i faza przemiatania (patrz Rysunek 5-7 na stronie 94).

05/20/2014 09:41 (-

65.0deg

Rysunek 5-7 Wyswietlacz rezonansu

W menu MAIN trybu RESON mozna regulowac nastepujace parametry:
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FREQ (Czestotliwosc)

GAIN (Laczne)

H GAIN (Wzmocnienie w poziomie)
V GAIN (Wzmocnienie w pionie)

ANGLE

PRB DRV (Naped gtowicy)
LP FILTER (Filtr dolnoprzepustowy)

Zmiana parametréw w menu MAIN trybu RESON (rezonansowym)

UWAGA

Szczegolowe informacje na temat regulacji parametréw zawiera sekcja , Tryb MIA —
menu MAIN” na stronie 92. Opisy parametréw sa oparte na zalozeniu, ze
w przyrzadzie BondMaster 600 ustawiony jest tryb RESON i zostat nacisniety klawisz

menu MAIN (”WANW‘”).

5.3.5

Tryb PC RF — menu DISP/DOTS

Menu DISP/DOTS (Wysw./punkty) umozliwia zmiane opcji wyswietlania na

wyswietlaczu przyrzadu BondMaster 600.

W menu DISP/DOTS trybu PC RF mozna regulowac nastepujace parametry:

RUN

CURSOR

GRID
POSITION

H POS

V POS

STORE NEXT
RE-WRITE DOT
ERASE DOT
ERASE ALL

Funkgje sterujace
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e SET REF
e D ERASE
e PERSIST

e SCAN TIME

Zmiana parametréw w menu DISP/DOTS (Wys$w./punkty) trybu PC RF

| UWAGA |
Ponizsze informacje dotycza sytuacji, gdy w przyrzadzie BondMaster 600 ustawiony

jest tryb PC RF i zostat nacisniety klawisz menu DISP/DOTS (D).

RUN
Ustawienie RUN kontroluje tryb wyswietlania, w ktérym aktualnie dziata
glowica (patrz Rysunek 5-8 na stronie 97).

W celu zmiany ustawienia RUN nalezy nacisna¢ klawisz A i wybrac¢ zadane
ustawienie, obracajac pokretto.

| UWAGA |

Dostep do ustawienia RUN mozna réwniez uzyskac, naciskajac klawisz funkcji

bezposredniej RUN (E]) po lewej stronie plyty przedniej przyrzadu
BondMaster 600, ponizej pokretta.

Zmiana ustawienia RUN spowoduje rowniez zmiane dostepnosci funkcji w menu

dostepnym za pomoca klawisza menu MAIN (MWMWW), klawisza menu DISP/DOTS
(L)) oraz Klawisza menu ALARM (@é%.
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HV GAIN 03/11/2014 10:37AM @]
0.0/0.0

RUN

DERASE
20.0sec

CURSOR
DOT

RECORD
ON

Rysunek 5-8 Ustawienie RUN

CURSOR
Ustawienie CURSOR kontroluje, czy na wyswietlaczu ,flying dot” wyswietlany
jest punkt, czy pole.

W celu zmiany ustawienia CURSOR nalezy nacisna¢ klawisz C, a nastepnie
wybrac¢ zadang wartos¢ kursora, obracajac pokretto.

GRID

Ustawienie GRID kontroluje stan siatki wyswietlanej w przyrzadzie
BondMaster 600. Dostepnych jest pig¢ typow siatek: OFF, 10 x 10, FINE, COARSE
oraz WEB. Domyslnie w przyrzadzie BondMaster 600 uzywana jest siatka

10 x 10.

W celu zmiany ustawienia siatki nalezy nacisna¢ klawisz D. Po podswietleniu
opcji GRID nalezy wybrac zadana wartos¢ siatki, obracajac pokretto.
OFF
W przyrzadzie BondMaster 600 nie jest wyswietlany wzorzec siatki.
10x 10
Wyswietlany jest wzorzec 10 na 10, a po lewej i prawej stronie ekranu
znajduja sie obszary, ktore nie nadaja si¢ do uzytku.
FINE
Wyswietlana jest siatka z 13 rzedami (wysrodkowanymi) i 10 kolumnami.
Kolumny siatki znajdujace sie najdalej po lewej i prawej stronie majg potowe
szerokosci kolumn, ktore znajduja si¢ na srodku.
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COARSE

Wyswietlana jest siatka z 6,5 rzedami (wysrodkowanymi) i 5 kolumnami
(wysrodkowanymi). Rzedy u gory i u dotu maja polowe standardowej
wysokosci, a kolumny po lewej i prawej stronie majg ¢wierc¢ standardowe;j
szerokosci.

WEB
Zapewnia siatke biegunowa.
POSITION

Ustawienie POSITION kontroluje pozycje zerowa punktu ,flying dot” na
wyswietlaczu przyrzadu. Dostepnych jest pie¢ wstepnie zdefiniowanych pozydji
zerowych —CENTER, BOT RGHT (U dotu, po prawej), BOT CNTR (U dotu, na
$rodku), TOP CNTR (U gory, na srodku) oraz TOP LEFT (U gory, po lewej) — a
takze pozycja, ktéra moze by¢ dostosowywana o nazwie CUSTOM
(Niestandardowe). Domyslnie pozycja zerowa jest ustawiona na srodku
wyswietlacza przyrzadu.

W celu dostosowania pozycji zerowej nalezy nacisng¢ klawisz C. Po

podswietleniu opcji POSITION nalezy wybrac¢ zagdang pozycje, obracajac
pokretto.

H POS

Ustawienie H POS kontroluje pozycje zerowa punktu ,flying dot” na osi
poziomej, gdy uzytkownik wybiera niestandardowa lokalizacje latajacego
punktu.

W celu zmiany ustawienia H POS nalezy nacisna¢ klawisz D, a nastepnie wybrac
zadana pozycje w poziomie, obracajac pokretto.
V POS (Poz. w pionie)

Ustawienie V POS kontroluje pozycje zerowq punktu , flying dot” na osi
pionowej, gdy uzytkownik wybiera niestandardowaq lokalizacje latajacego
punktu.

W celu zmiany ustawienia V POS nalezy nacisna¢ klawisz E, a nastepnie wybrad
zadana pozycje w pionie, obracajac pokretto.
STORE NEXT

Ustawienie STORE NEXT umozliwia zapisanie pozycji punktu na wyswietlaczu
przyrzadu BondMaster 600. Po aktywacji opcja STORE NEXT zapisuje lokalizacje
punktu razem z wartoscia liczbowa na ekranie (patrz Rysunek 5-9 na stronie 99).
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RE-WRITE
DOT

ERASE ALL

SET REF

Rysunek 5-9 Zapisane punkty

Aby zapisac potozenie punktu, nalezy nacisnac¢ klawisz A. Aby zapisa¢ wigcej
punktéw, nalezy wielokrotnie naciskac klawisz A.
RE-WRITE DOT

Opgja RE-WRITE DOT umozliwia ponowne zapisanie lokalizacji punktu, co jest
uzyteczne, jesli dojdzie do przypadkowego nacisnigcia przycisku.

| UWAGA |
Funkcja RE-WRITE DOT umozliwia tylko ponowne zapisanie biezacego potozenia
punktu.

W celu ponownego zapisania polozenia punktu nalezy nacisna¢ klawisz B.

ERASE DOT
Funkcja ERASE DOT umozliwia skasowanie polozenia punktu.

| UWAGA |
Funkcja ERASE DOT umozliwia skasowanie biezacego polozenia punktu.

W celu skasowania potozenia punktu nalezy nacisna¢ klawisz C. Wielokrotne
naciskanie klawisza C powoduje usuwanie punktéw pojedynczo w kolejnosci
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odwrotnej do kolejnosci, w ktdrej zostaly zapisane na ekranie przyrzadu
BondMaster 600.

ERASE ALL
Funkcja ERASE ALL umozliwia skasowanie potozen wszystkich punktow.

W celu skasowania potozen wszystkich punktéw nalezy nacisna¢ klawisz D.

| UWAGA |
Wybranie opcji ERASE ALL powoduje natychmiastowe skasowanie potozen
wszystkich punktow, a tej operacji nie mozna cofnac.

SET REF (Ustaw ref.)

Opgja SET REF (Ustaw ref.) umozliwia ustawienie obrazu referencyjnego dla
wyswietlacza przyrzadu BondMaster 600. Ten obraz jest wyswietlany po
nacisnieciu przycisku kasowania.

Aby ustawi¢ obraz referencyjny dla wyswietlacza przyrzadu BondMaster 600,

nalezy nacisna¢ klawisz E. Alternatywnie opcje mozna aktywowac poprzez
REF

nacisniecie i przytrzymanie klawisza funkcji bezposredniej REF SAVE () do
momentu wygenerowania ostrzegawczego sygnatu dzwiekowego.

D ERASE (Kasowanie zawartosci wyswietlacza)

Opcja D ERASE (Kasowanie zawartosci wyswietlacza) kontroluje czestotliwos¢
automatycznego kasowania zawartosci wyswietlacza przyrzadu BondMaster 600.
Zakres regulacji wynosi od zera (wylaczone) do 60 sekund — domyslnie

w krokach co 0,1 sekundy (regulacja doktadna). Ustawienie D ERASE mozna
zmienia¢ w krokach co 1 sekunde (regulacja zgrubna), naciskajac klawisz Enter.
Gdy wlaczona jest funkcja regulacji zgrubnej, wowczas opcja D ERASE jest
podkreslona, co przedstawia Rysunek 5-10 na stronie 101.

W celu zmiany ustawienia D ERASE nalezy nacisna¢ klawisz A i obréci¢
pokretto, ustawiajac zadang wartos¢ dotyczaca kasowania zawartosci
wyswietlacza.
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DISPLAY DISPLAY
D ERASE D ERASE
7.5sec

PERSIST PERSIST
OFF OFF

CURSOR CURSOR
DOT DOT

Rysunek 5-10 Opcja D ERASE ustawiona za pomoca funkcji regulacji doktadnej
(po lewej) i funkcji regulacji zgrubnej (po prawej)

| UWAGA |
Funkcja kasowania zawartosci wyswietlacza jest niedostepna w przypadku aktywacji
opcji zmiennej trwatosci (PERSIST).

PERSIST (Zmienna trwatosc)

Opcja PERSIST (Zmienna trwato$¢) umozliwia automatyczne kasowanie
zawartos$ci ekranu. Prezentacje mozna nalozy¢ na ptaszczyzne impedangji (bez
przemiatania), dzieki czemu $lady sygnatu na ekranie beda kasowane po uptywie
wstepnie ustalonego czasu. Czas mozna ustawic¢ w zakresie od 0,1 s do 10's,

w krokach po 0,1 s. Domyslnie opcja PERSIST jest ustawiona na warto$¢ OFF.

W celu aktywowania ustawienia zmiennej trwalosci nalezy nacisna¢ klawisz B. Po
podséwietleniu ustawienia zmiennej trwatosci nalezy wybra¢ zadana wartos¢,
obracajac pokretto.

SCAN TIME

Ta opcja umozliwia ustawienie czasu trwania cykli RUN, ktdre korzystaja
z widoku SCAN.

W celu zmiany ustawienia SCAN TIME nalezy raz nacisna¢ klawisz menu

DISP/DOTS (D), po czym nacisna¢ klawisz E, a nastepnie zmieni¢ ustawienie,
obracajac pokretto.
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5.3.6  Tryb PC Swept — menu DISP/DOTS

W menu DISP/DOTS (Wysw./punkty) trybu PC Swept mozna regulowac nastepujace

parametry:

e RUN

e CURSOR

e GRID

e DERASE

e RECORD

| UWAGA |

Szczegolowe informacje na temat regulacji parametrow RUN, CURSOR, GRID i D
ERASE zawiera sekcja ,, Tryb PC RF — menu DISP/DOTS” na stronie 95. Opisy
parametrow sa oparte na zatozeniu, ze w przyrzadzie BondMaster 600 ustawiony jest

tryb PC Swept i zostat naci$niety klawisz menu DISP/DOTS (D).

RECORD

Opcja RECORD umozliwia wyswietlanie $ladow sygnatu $ledzenia
czestotliwosci (do dwoch $ladéw) podczas cyklu RUN, w ktorym
wykorzystywany jest wyswietlacz XY.

W celu zmiany ustawienia RECORD nalezy raz nacisnac¢ klawisz menu

DISP/DOTS (D), po czym nacisna¢ klawisz E, a nastepnie wyregulowad
ustawienie, obracajac pokretto.

53.7  Tryb MIA — menu DISP/DOTS

W menu DISP/DOTS (Wysw./punkty) trybu MIA mozna regulowac nastepujace

parametry:
¢ RUN
¢ POSITION

e HPOS (Poz. w poziomie)
* VPOS (Poz. w pionie)

e STORE NEXT

e RE-WRITE DOT

102 Rozdzial 5



DMTA-10045-01PL, Wer. 4, Wrzesien 2022

e ERASEDOT

e ERASEAILL

e SETREF

e D ERASE (Kasowanie zawartosci wyswietlacza)
e PERSIST

e CURSOR

e GRID

e SCAN TIME

| UWAGA |

Szczegolowe informacje na temat regulacji parametréw zawiera sekcja ,, Tryb PCRF —
menu DISP/DOTS” na stronie 95. Opisy parametrow sa oparte na zatozeniu, ze
w przyrzadzie BondMaster 600 ustawiony jest tryb MIA i zostat nacisniety klawisz

menu DISP/DOTS ().

5.3.8  Tryb RESON — menu DISP/DOTS

W trybie RESON (rezonansowy) nastepujace parametry moga by¢ regulowane
w menu DISP/DOTS (Wysw./punkty):

e RUN

e POSITION

e HPOS (Poz. w poziomie)
* VPOS (Poz. w pionie)

e STORE NEXT

e RE-WRITE DOT

e ERASE DOT

e ERASEALL

e SET REF

* D ERASE (Kasowanie zawartosci wyswietlacza)
e PERSIST

e CURSOR

e GRID
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e SCAN TIME

| UWAGA |

Szczegolowe informacje na temat regulacji parametréw zawiera sekcja ,, Tryb PCRF —
menu DISP/DOTS” na stronie 95. Opisy parametréw sa oparte na zalozeniu, ze

w przyrzadzie BondMaster 600 ustawiony jest tryb RESON i zostat nacisniety klawisz

menu DISP/DOTS (D).

5.3.9  Tryb PC RF — menu ALARM w obszarze RF RUN

Nastepujace parametry mozna regulowa¢ w menu ALARM trybu PC (RF)
w obszarze RF RUN:

¢ RFALARM

e TOP
e BOTTOM

e DWELL

e HORN

| UWAGA |

Ponizsze informacje dotycza sytuacji, gdy w przyrzadzie BondMaster 600 ustawiony

jest tryb PC (RF) i zostal naci$niety klawisz menu ALARM (@éa).

RF ALARM
Ustawienie RF ALARM kontroluje typ alarmu RF i mozna je ustawi¢ na wartosc¢
OFF, POS (Dodatnie) lub NEG (Ujemne).

W celu zmiany ustawienia RF ALARM nalezy nacisna¢ klawisz A, a nastepnie
wybrac¢ zadany typ alarmu, obracajac pokretto.

TOP

Ustawienie TOP kontroluje gérny prog alarmowy. Wyswietlany procent
odpowiada tacznej wysokosci ekranu. Przyktad tego ustawienia przedstawia
Rysunek 5-11 na stronie 105.
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W celu zmiany ustawienia TOP nalezy nacisna¢ klawisz B, a nastepnie wybrac
zadana warto$¢ progu alarmowego, obracajac pokretto.

05/20/2014 09:41 -

DEFINE
RF ALARM
FRQ POS

BOTTOM
80.0%

Rysunek 5-11 Element sterujacy odpowiadajacy progowi alarmowemu

BOTTOM

Ustawienie BOTTOM kontroluje dolny prog alarmowy. Wyswietlany procent
odpowiada tacznej wysokosci ekranu. Przyktad tego ustawienia przedstawia
Rysunek 5-11 na stronie 105.

W celu zmiany ustawienia BOTTOM nalezy nacisna¢ klawisz C, a nastepnie
wybrac zadang wartos¢ progu alarmowego, obracajac pokretto.

DWELL

Ustawienie DWELL kontroluje ilo$¢ czasu, przez jaka alarm jest aktywny po
wystapieniu warunku alarmu. Czas trwania alarmu mozna regulowac w zakresie
od 0,0 sekund (wyt.) do 10 sekund. Przyktad tego ustawienia przedstawia
Rysunek 5-12 na stronie 106.

W celu zmiany ustawienia DWELL nalezy nacisna¢ klawisz D, a nastepnie
wybraé zadany czas trwania alarmu, obracajac pokretfo.
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DEFINE
RF ALARM
FRQ POS

| BoTTOM
80.0%

Rysunek 5-12 Element sterujacy DWELL do regulacji czasu trwania alarmu

HORN

Ustawienie HORN kontroluje sygnat dzwigkowy alarmu. Dla alarmu dostepne
sg dwie opgje: OFF oraz ON (patrz Rysunek 5-13 na stronie 106).

W celu zmiany ustawienia HORN nalezy nacisna¢ klawisz A i wybrac zadane
ustawienie, obracajac pokretto.

05/20/2014 09:41

DEFINE
RF ALARM
FRQ POS

BOTTOM
80.0%

Rysunek 5-13 Element sterujacy HORN do regulacji dzwieku alarmu
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5.3.10 Tryb PC RF — menu ALARM w obszarze RF+XY i XY RUN

Nastepujace parametry mozna regulowa¢ w menu ALARM trybu PC (RF)
w obszarze RF+XY i XY RUN:

e RFALARM (patrz ,Tryb PC RF — menu ALARM w obszarze RF RUN” na
stronie 104)

e XYALM1 (patrz ,Tryb PC Swept — menu ALARM” na stronie 107)
* XYALM 2 (patrz , Tryb PC Swept — menu ALARM” na stronie 107)

e DWELL (patrz ,, Tryb PC RF — menu ALARM w obszarze RF RUN” na
stronie 104)

¢ HORN (patrz , Tryb PC RF — menu ALARM w obszarze RF RUN” na
stronie 104)

5.3.11 Tryb PC RF — menu ALARM w obszarze XY-SCAN i XY RUN

Nastepujace parametry mozna regulowa¢ w menu ALARM trybu PC (RF)
w obszarze XY-SCAN i XY RUN:

e SCAN ALM (Alarm skanowania) [patrz ,, Tryb MIA — menu Alarm” na
stronie 114]

* XYALMI1 (patrz ,Tryb PC Swept — menu ALARM” na stronie 107)
e XY ALM 2 (patrz ,Tryb PC Swept — menu ALARM” na stronie 107)

¢ DWELL (patrz ,Tryb PC RF — menu ALARM w obszarze RF RUN” na
stronie 104)

e HORN (patrz , Tryb PC RF — menu ALARM w obszarze RF RUN” na
stronie 104)

5.3.12 Tryb PC Swept — menu ALARM

W menu ALARM trybu PC Swept mozna regulowac nastepujace parametry:
¢ Menu DEFINE:

— SPECALM

— XYALM1 (Alarm XY 1)

— XY ALM 2 (Alarm XY 2)

— DWELL

— HORN
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Menu XY ALM 1 (Alarm XY 1):
— SHAPE
Menu XY ALM 2 (Alarm XY 2):
— SHAPE

UWAGA |

Szczegolowe informacje na temat regulacji parametréw DWELL i HORN zawiera
sekcja ,, Tryb PC RF — menu ALARM w obszarze RF RUN” na stronie 104. Opisy
parametrow sa oparte na zatozeniu, ze w przyrzadzie BondMaster 600 ustawiony jest

tryb PC Swept i zostat naciéniety klawisz menu ALARM (@éw).

SPEC ALM

Opgja SPEC ALM (Alarm widma) stuzy do wiaczania alarmu z trybu pracy
(RUN) SPECTRUM, a uzytkownik moze skonfigurowac¢ go jako dodatni lub
ujemny.

W celu zmiany ustawienia SPEC ALM nalezy nacisnac¢ klawisz A i wybra¢
zadane ustawienie, obracajac pokretto.

XY ALM 1 (Alarm XY 1)

Ustawienie XY ALM 1) kontroluje typ alarmu XY 1i mozna dla niego wybrac
wartos¢ OFF, POS (Dodatnie wzgledem czestotliwosci) lub NEG (Ujemne
wzgledem czestotliwosci).

W celu zmiany typu alarmu XY 1 nalezy nacisna¢ klawisz B i ustawi¢ zadany typ,
obracajac pokretto.

XY ALM 2 (Alarm XY 2)

Ustawienie XY ALM 2 (Alarm XY 2) kontroluje typ alarmu XY 2 i mozna dla
niego wybrac¢ wartos¢ OFF, POS (Dodatnie wzgledem czestotliwosci) lub NEG
(Ujemne wzgledem czestotliwosci).

W celu zmiany typu alarmu XY 2 nalezy nacisna¢ klawisz C i ustawi¢ zadany typ,
obracajac pokretto.

Przyktady opcji DWELL i HORN w trybie PC Swept przedstawiaja Rysunek 5-14 na
stronie 109 oraz Rysunek 5-15 na stronie 109.
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DEFINE

XY ALM 1

FRQ NEG

XY ALM 2
OFF

Rysunek 5-14 Ustawienie DWELL dotyczace alarmu w trybie PC Swept

05/20/2014 09:41 -

DEFINE

XY ALM 1
FRQ NEG

XY ALM 2
OFF

Rysunek 5-15 Ustawienie HORN dotyczace alarmu w trybie PC Swept

SHAPE

| UWAGA |

Element sterujacy SHAPE jest dostepny tylko wtedy, gdy wiaczona jest opcja XY
ALM 1 (Alarm XY 1) lub XY ALM 2 (Alarm XY 2). Z tego wzgledu ponizsze
informacje obowiazuja tylko w przypadku wiaczenia tych alarméw.
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Opcja SHAPE kontroluje ksztatt progu alarmowego. Mozna jg ustawic¢ na wartos¢

BOX, SECTOR lub CIRCLE.
Aby zmieni¢ ksztatt progu XY ALM 1 (Alarm XY 1), nalezy nacisna¢ klawisz

alarmu ALARM (@éﬁ) dwa razy, po czym nacisng¢ klawisz A, a nastepnie
wybrac¢ zadany ksztalt, obracajac pokretto.

Aby zmieni¢ ksztatt progu XY ALM 2 (Alarm XY 2), nalezy nacisna¢ klawisz

alarmu ALARM (@é») trzy razy, po czym nacisna¢ klawisz A, a nastepnie
wybrac zadany ksztalt, obracajac pokretto.

| UWAGA

Wybrany ksztalt (SHAPE) moze by¢ regulowany za pomoca klawiszy funkcyjnych (B,

C, D oraz E). Tabela 3 na stronie 110 przedstawia opcje klawiszy funkcyjnych dla
roznych ksztattow alarmu.

Tabela 3 XY ALM 1 oraz XY ALM 2 w trybie PC Swept — regulacja opcji SHAPE

Klawisz funkcyjny SHAPE w przypadku opcji XY ALM 1
Ksztalt oraz XY ALM 2
Klawisz B Klawisz C Klawisz D Klawisz E
BOX TOP BOTTOM LEFT RIGHT
SECTOR OUTR DIA INNR DIA STRT ANG END ANG
CIRCLE RADIUS HORZ VERT n.d.

5.3.12.1

Zmiana parametréw alarmu BOX w trybie PC Swept

| UWAGA

Ponizsze informacje obowigzujg w sytuacji, gdy menu XY ALM 1 (Alarm XY 1) lub
XY ALM 2 (Alarm XY 2) jest aktywne, a opcja BOX jest wybrana w menu SHAPE

(patrz Rysunek 5-16 na stronie 111).
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HV GAIN 03/12/2014 10:17AM (e
0.0/0.

BOTTOM
25.0%

Rysunek 5-16 Elementy sterowania ksztaltem BOX dla alarmu w trybie PC Swept

Aby zmieni¢ ksztatt BOX alarmu (XY ALM 1 [Alarm XY 1] lub XY ALM 2 [Alarm
XY 2]), nalezy zmodyfikowac nastepujace parametry:

¢ TOP: kontroluje gérng wartos¢ progu alarmowego BOX. W celu zmiany tego
ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz B i obracac¢ pokretlo, az prég znajdzie sie
w zadanej pozycji.

e  BOTTOM: kontroluje dolng warto$¢ progu alarmowego BOX. W celu zmiany
tego ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz C i obracac¢ pokretlo, az prég znajdzie sig
w zadanej pozyciji.

¢ LEFT: kontroluje lewga strong progu alarmowego BOX. W celu zmiany tego
ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz D i obracaé pokretto, az prog znajdzie sie
w zadanej pozycji.

e RIGHT: kontroluje prawa strong progu alarmowego BOX. W celu zmiany tego
ustawienia nalezy nacisnac¢ klawisz E i obracac¢ pokretlo, az prég znajdzie sie
w zadanej pozycji.

5.3.12.2  Zmiana parametrow alarmu SECTOR w trybie PC Swept

| UWAGA |

Ponizsze informacje obowiazuja w sytuacji, gdy menu XY ALM 1 (Alarm XY 1) lub
XY ALM 2 (Alarm XY 2) jest aktywne, a opcja SECTOR jest wybrana w menu SHAPE
(patrz Rysunek 5-17 na stronie 112).
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HV GAIN 03/12/2014 10:29AM (D
0.0/0.0
SHAPE
SECTOR

OUTRDIA

70%

INNR DIA
30%

STRT ANG

END ANG
90deg

Rysunek 5-17 Elementy sterowania ksztaltem SECTOR dla alarmu
w trybie PC Swept

Aby zmieni¢ ksztalt SECTOR alarmu (XY ALM 1 [Alarm XY 1] lub XY ALM 2 [Alarm
XY 2]), nalezy zmodyfikowac nastepujace parametry:

OUTR DIA (éred. zewn.): kontroluje zewnetrzna $rednice progu alarmowego
SECTOR. W celu zmiany tego ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz B i obracac
pokretto, az znajdzie sie w zadanej pozycji.

INNR DIA (Sred. wewn.): kontroluje wewnetrzna $rednice progu alarmowego
SECTOR. W celu zmiany tego ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz C i obracac
pokretto, az znajdzie sie w zadanej pozycji.

STRT ANG (Kat poczatk.): kontroluje kat poczatkowy progu alarmowego
SECTOR. W celu zmiany tego ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz D i obracac
pokretto, az znajdzie sie w zadanej pozycji.

END ANG (Kat koric.): kontroluje kat koncowy progu alarmowego SECTOR. W

celu zmiany tego ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz E i obraca¢ pokretto, az
znajdzie sie w zadanej pozycji.
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5.3.12.3  Zmiana parametrow alarmu CIRCLE w trybie PC Swept

| UWAGA |

Ponizsze informacje obowiazujg w sytuacji, gdy menu XY ALM 1 (Alarm XY 1) lub
XY ALM 2 (Alarm XY 2) jest aktywne, a opcja CIRCLE jest wybrana w menu SHAPE
(patrz Rysunek 5-18 na stronie 113).

HV GAIN 03/12/2014 10:57AM (D
0.0/0.0

SHAPE

Rysunek 5-18 Elementy sterowania ksztaltem CIRCLE dla alarmu
w trybie PC Swept

Aby zmieni¢ ksztatt CIRCLE alarmu (XY ALM 1 [Alarm XY 1] lub XY ALM 2 [Alarm
XY 2]), nalezy zmodyfikowac nastepujace parametry:

¢ RADIUS: kontroluje $rednice progu alarmowego CIRCLE. W celu zmiany tego
ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz B i obracac¢ pokretlo, az prég znajdzie sie
w zadanej pozycji.

e HORZ (W poziomie): kontroluje pozycje progu alarmowego CIRCLE
w poziomie. W celu zmiany tego ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz C i obracac
pokretto, az okrag znajdzie sie w zadanej pozycji.

* VERT (W pionie): kontroluje pozycje progu alarmowego CIRCLE w pionie. W
celu zmiany tego ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz D i obraca¢ pokretto, az
okrag znajdzie si¢ w zadanej pozycji.
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5.3.124

Zmiana parametréw alarmu Spectrum Alarm w trybie
PC Swept

UWAGA |

Ponizsze informacje dotycza sytuacji, gdy menu SPEC ALM jest aktywne.

Dostepne sa nastepujace opcje SPEC ALM:

CHANNEL: stuzy do wybierania kanatu, w ktérym alarm jest ustawiony w trybie
pracy (RUN) SPECTRUM (sktadnik AMPLITUDE lub PHASE).

TOP: kontroluje gorng wartos¢ progu alarmowego BOX. W celu zmiany tego
ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz B i obracac¢ pokretlo, az prég znajdzie sie
w zadanej pozycji.

BOTTOM: kontroluje dolng warto$¢ progu alarmowego BOX. W celu zmiany
tego ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz C i obracac pokretlo, az prog znajdzie sie
w zadanej pozydji.

LEFT: kontroluje lewga strone progu alarmowego BOX. W celu zmiany tego
ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz D i obraca¢ pokretto, az prog znajdzie si¢
w zadanej pozydji.

RIGHT: kontroluje prawa strong progu alarmowego BOX. W celu zmiany tego
ustawienia nalezy nacisna¢ klawisz E i obraca¢ pokretlo, az prog znajdzie sie
w zadanej pozydji.

5.3.13 Tryb MIA — menu Alarm

W menu ALARM trybu MIA mozna regulowac nastepujace parametry:

Menu DEFINE:

— SCAN ALM (Alarm skanowania)
— XYALM1 (Alarm XY 1)

— XY ALM 2 (Alarm XY 2)

— DWELL

— HORN

Menu XY ALM 1 (Alarm XY 1):

— SHAPE

Menu XY ALM 2 (Alarm XY 2):
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— SHAPE

| UWAGA |

Szczegolowe informacje na temat regulacji parametréw XY ALM i SHAPE zawiera
sekcja , Tryb PC Swept — menu ALARM” na stronie 107. Szczegétowe informacje na
parametrow DWELL i HORN zawiera sekcja , Tryb PC RF — menu ALARM

w obszarze RF RUN” na stronie 104. Opisy parametréw sa oparte na zatozeniu, ze
w przyrzadzie BondMaster 600 ustawiony jest tryb MIA i zostat naci$niety klawisz

menu ALARM (@éﬁ).

SCAN ALM (Alarm skanowania)
Opcja SCAN ALM umozliwia skonfigurowanie progu na wyswietlaczach SCAN
RUN.

W celu zmiany ustawienia SCAN ALM nalezy nacisna¢ klawisz A i wybra¢
zadane ustawienie, obracajac pokretto.

Przyktady opcji DWELL i HORN w trybie MIA przedstawiajg Rysunek 5-19 na
stronie 115 oraz Rysunek 5-20 na stronie 116.

05/20/2014 09:41 ()|

e 267.0] F

DEFINE

Rysunek 5-19 Ustawienie DWELL dotyczace alarmu w trybie MIA
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05/20/2014 09:41 w1

e 269.0

DEFINE

XY ALM 1
FRQ POS

XY ALM 2
OFF

Rysunek 5-20 Ustawienie HORN dotyczace alarmu w trybie MIA

5.3.14 Tryb RESON — menu Alarm

W menu ALARM trybu RESON mozna regulowac nastepujace parametry:

¢ Menu DEFINE:
— XYALM1 (Alarm XY 1)
— XY ALM 2 (Alarm XY 2)
— SCAN ALM (Alarm skanowania)
— DWELL
— HORN
e Menu XY ALM 1 (Alarm XY 1):
— SHAPE
e  Menu XY ALM 2 (Alarm XY 2):
— SHAPE

| UWAGA |

Szczegolowe informacje na temat regulacji parametréw XY ALM i SHAPE zawiera
sekcja , Tryb PC Swept — menu ALARM” na stronie 107. Szczegdtowe informacje na
temat parametru SCAN ALM zawiera sekgja , Tryb MIA — menu Alarm” na

stronie 114. Szczegdétowe informacje na parametréw DWELL i HORN zawiera sekcja
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, Tryb PC RF — menu ALARM w obszarze RF RUN” na stronie 104. Opisy
parametréw sa oparte na zatozeniu, ze w przyrzadzie BondMaster 600 ustawiony jest

tryb RESON (rezonansowy) i zostal nacis$niety klawisz menu ALARM (@Qﬁ).

Przyktady opcji DWELL i HORN w trybie RESON przedstawiajg Rysunek 5-21 na
stronie 117 oraz Rysunek 5-22 na stronie 117.

05/20/2014 09:41 (-

DEFINE

XY ALM 1

FRQ POS

XY ALM 2
OFF

Rysunek 5-21 Ustawienie DWELL dotyczace alarmu w trybie RESON

05/20/2014 09:41 (-

DEFINE

XY ALM 1
FRQ POS

XY ALM 2

Rysunek 5-22 Ustawienie HORN dotyczace alarmu w trybie RESON
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5.3.15 Menu MEM

Menu MEM (Pamigc¢) zawiera funkcje dotyczace zapisywania programéw i zrzutow
ekranu (wyswietlacza). W tym menu dostepne sa rézne funkcje edycji przeznaczone
do wyswietlania podgladu zapisanych danych, wywotywania zapisanych danych,
edytowania nazw plikéw, dodawania uwag, ustawiania obrazdw referencyjnych

i kasowania zapisanych danych.

W przyrzadzie BondMaster 600 mozna zapisywac i wywotywac kompletne
konfiguracje przyrzadu. DomyS$lnie dane sg zapisywane z data, godzing i nazwa
pliku wygenerowang przez przyrzad. Jesli glowica PowerLink pozostanie
podiaczona, a dane zostana zapisane, wéwczas numer glowicy i jej opis rowniez
zostang zarejestrowane.

Po zapisaniu danych uzytkownik moze nadac plikowi nazwe, ktéra moze zawierac
maksymalnie 29 znakéw alfanumerycznych. Do pliku mozna takze dodawac uwagi.

Zmiany nazwy pliku i uwag mozna wprowadzad za posrednictwem elementéow
sterowania dostepnych na ptycie przedniej przyrzadu BondMaster 600 albo
w oprogramowaniu BondMaster PC (udostepniane z kazdym przyrzadem).

| UWAGA |

Kazdorazowe wywolanie programu (lub zapisanego pliku danych) powoduje
zastapienie aktualnie aktywnych ustawien przyrzadu, ktérych nie mozna przywrdcic,
chyba ze zostaty wczesniej zapisane w innym programie.

Dostepne sa nastepujace funkcje zapisu w pamieci (MEM):
PREVIEW

Opgji PREVIEW mozna uzywac w celu wyswietlania zrzutéw ekranu przyrzadu,
ktore zostaty zapisane w momencie zapisywania danych. Aby wyswietli¢

podglad zapisanego pliku danych, nalezy nacisna¢ klawisz menu MEM (ﬁ),
obroci¢ pokretto w celu podswietlenia zadanego pliku danych, a nastepnie
nacisna¢ klawisz A. Na ekranie przyrzadu BondMaster 600 pojawi si¢ obraz
ekranu przyrzadu, ktory zostal zapisany w momencie zapisu pliku danych.
Mozliwe jest wykonywanie nastepujacych czynnosci:

— Powrdt (do poprzedniego menu) poprzez nacisniecie klawisza A.

— Przywolanie zapisanego pliku danych poprzez nacisniecie klawisza B.
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— Ustawienie pliku danych jako obrazu referencyjnego poprzez nacisniecie
klawisza D.

RECALL

Ta funkcja powoduje reset przyrzadu BondMaster 600 i wezytanie ustawien
przyrzadu powiazanych z wywotanym plikiem danych.

Aby wywotac zapisany plik danych, nalezy nacisna¢ klawisz menu MEM (ﬁ),
obroci¢ pokretto w celu podswietlenia zadanego pliku danych, a nastepnie
nacisna¢ klawisz B. Przyrzad BondMaster 600 wywota plik danych

z ustawieniami przyrzadu, ktdre zostaty zapisane w momencie zapisu tego pliku
danych.

EDIT

Za pomoca funkgcji EDIT mozna edytowac nazwe pliku i dodawac uwagi FILE
NOTES (tekstowe) do zapisanych danych.

Aby dodac¢ lub edytowac tekst (FILE NAME lub FILE NOTE) zapisanego pliku

danych, nalezy nacisng¢ klawisz menu MEM (ﬁ), obroci¢ pokretto w celu
podswietlenia zadanego pliku danych, a nastepnie nacisna¢ klawisz C; na
wyswietlaczu przyrzadu BondMaster 600 pojawi sie edytor tekstu.

Wiecej informacji zawiera sekcja , Edytor tekstéw zapisanych w pamieci” na
stronie 120.

SET REF (Ustaw ref.)

Podczas wykonywania inspekcji mozna korzysta¢ z funkcji SET REF, aby
wyswietla¢ zapisany obraz ekranu na wyswietlaczu przyrzadu BondMaster 600
w kontrastujacych kolorach. Ten obraz referencyjny pozostaje na wyswietlaczu
do czasu wylaczenia funkcji SET REF.

Aby wyswietli¢ obraz referencyjny, nalezy nacisna¢ klawisz menu MEM (@),
obrocic¢ pokretlo w celu pod$wietlenia zadanego pliku danych, a nastepnie
nacisna¢ klawisz D. Obraz referencyjny mozna réwniez utworzy¢, uzywajac

biezacego obrazu wyswietlanego na ekranie — w tym celu nalezy nacisng¢
REF

i przytrzymaé klawisz funkcji bezposredniej REF SAVE ([&)]) do czasu, az
przyrzad BondMaster 600 wygeneruje alarm dzwigkowy.

Aby wylaczy¢ obraz referencyjny, nalezy nacisna¢ klawisz menu MEM (@), a
nastepnie nacisna¢ klawisz E.
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| UWAGA |

Wiaczenie funkcji SET REF (Ustaw ref.), gdy wybrany tryb RUN zapisany w pliku
jest niezgodny z aktualnie aktywnym trybem RUN, spowoduje wyswietlenie
komunikatu o btedzie.

Na przyktad komunikat o bledzie pojawi sie przy probie aktywacji obrazu SET REF,
ktory zostat skonfigurowany na tryb RF + XY RUN, gdy biezacy tryb RUN to RF
SIGNAL.

ERASE

Ta funkcja stuzy do kasowania numeru programu (zapisanego pliku danych).

Aby skasowac zapisany plik danych, nalezy nacisna¢ klawisz menu MEM

(@), obroci¢ pokretto w celu podswietlenia zadanego pliku danych, a
nastepnie nacisna¢ klawisz E.

STORE
Opcja STORE umozliwia nadpisanie istniejgcego pliku aktualnymi ustawieniami
i danymi.

W celu nadpisania pliku nalezy wybrac¢ plik, obracajac pokretto, nacisnaé¢ klawisz

menu MEM (@) dwa razy (do momentu wyswietlenia strony GENERAL), a
nastepnie nacisna¢ klawisz A i postepowac zgodnie z instrukcjami
wys$wietlanymi na ekranie.

5.3.16  Edytor tekstéow zapisanych w pamieci

Edytor tekstow zapisanych w pamieci pojawia sie na ekranie przyrzadu

BondMaster 600 podczas edycji nazwy pliku lub pdl tekstowych w pliku. W tej sekcji
niniejszego podrecznika dostepne sg instrukcje korzystania z edytora w celu zmiany
nazw plikéw i uwag w plikach.
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I UWAGA |

Ponizsza procedura dotyczy sytuacji po nacis$nieciu klawisza menu MEM (@), gdy
wyswietlane jest menu FILE MANAGER (patrz Rysunek 5-23 na stronie 121).

Aby korzysta¢ z edytora tekstow zapisanych w pamieci

1. Obroc pokretlo, aby podswietli¢ plik przeznaczony do edydgji.

2. Nacisnij klawisz FULL NEXT (9), aby przej$¢ do zadanej pozycji do edycji: FILE
NAME lub FILE NOTE.
3. Nacisnij klawisz C.

Edytor tekstow zapisanych w pamieci pojawi sie na wyswietlaczu przyrzadu
BondMaster 600 (patrz Rysunek 5-23 na stronie 121).

FILE MANAGER

11/08/13  10:30a RECALL
11/08/13_10:30a
11/08/13_10:30a

11/08/13 10:30a PREVIEW

RECALL

Przesuwanie

kursora w lewo T SET REF
Przesuwanie = Kasowanie cafe;

kursora w prawo ERASE T

IKNOB FOR CHANGE AND PRESS A BTN TO ACCEPT

Rysunek 5-23 Edytor tekstow zapisanych w pamieci w menu FILE MANAGER
i przyciski specjalne

4. Uzyj pokretta, aby wybrac znak, a w celu akceptowania znakow naciskaj klawisz

=)
FULL NEXT (_->).
5. Po zakonczeniu edycji nazwy (FILE NAME) lub uwagi (FILE NOTE) naci$nij

przycisk \/ , aby zapisa¢ zmiany, albo nacisnij przycisk O, aby wyjs¢ bez
zapisywania zmian.
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| UWAGA |

Domyslnie edytor tekstoéw podswietla cata domyslng, oryginalng nazwe pliku. Jesli
w takiej sytuacji uzytkownik nacisnie klawisz, wowczas domyslna nazwa pliku lub
uwaga w pliku zostanie usunieta. Dotyczy to réwniez nazwy pliku (FILE NAME) lub
uwagi FILE NOTE), ktéra byta wczesniej edytowana. Jednak usuniecia mozna
unikna¢ (zachowujac informacje), uzywajac klawiszy i przyciskow nawigacyjnych

w edytorze tekstow, ktore przedstawiono w ponizszych krokach procedury.

Klawisze nawigacyjne lub przyciski specjalne w edytorze tekstow umozliwiajg
modyfikowanie znakéw, ktore zostaty wybrane przypadkowo, a takze
modyfikowanie wprowadzonych wczesniej informacji bez koniecznosci ponownego
wpisywania calej zawartosci pola (Rysunek 5-23 na stronie 121 przedstawia przyciski
i znaki specjalne).

Aby wprowadzi¢ znak za pomocg klawiszy nawigacyjnych

1. Obracaj pokretlo, az zostanie podswietlona strzatka do przodu () lub do
tyro (D,

2. Naciskaj klawisz FULL NEXT (9), az kursor znajdzie si¢ w prawidlowej
lokalizagji.

@)
3. Uzywaj pokretla w celu wybierania znakéw i naciskaj klawisz FULL NEXT (_->),

aby akceptowac te znaki.

4. Po wybraniu wszystkich zadanych znakéw nacisnij przycisk \/ , aby
zaakceptowad, lub przycisk O (powr6t), aby anulowac.

Aby usunaé znak za pomoca klawiszy nawigacyjnych

1. Obracaj pokretlo, az zostanie podswietlona strzatka do przodu () lub do

tytu K:I).

2. Naciskaj klawisz FULL NEXT (;@y), az kursor znajdzie sie w prawidtowej
lokalizacji (za znakiem przeznaczonym do usuniecia).
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3. Uzyj specjalnego przycisku usuwania (), aby usuwac znaki poprzez

naciskanie klawisza FULL NEXT (= ).

4. W razie potrzeby uzyj pokretla i klawisza FULL NEXT (;@y), aby dodawac nowe
znaki.

5. Po zakonczeniu usuwania lub dodawania naci$nij przycisk \/ , aby

zaakceptowac, lub przycisk o (powrdt), aby anulowac.

Aby skasowaé (wyczyscic) zawarto$¢ catego pola za pomoca klawiszy nawigacyjnych
€ Aby usunac cate pole (lini¢) i ponownie wprowadzi¢ informacje w czasie edycji

tekstu, obro¢ pokretto i wybierz przycisk kasowania (), a nastepnie

Q
nacisnij klawisz FULL NEXT (_->).

5.3.17 Menu Advanced Setup — klawisz menu ADV SETUP
Menu konfiguracji zaawansowanej zapewnia dostep do nastepujacych funkgji:

APPL SELECT (Wybér aplikacji), ALL SETTINGS, MODE (Tryb kontroli), CAL
(tylko dla trybow MIA i Resonance), COLOR, PASSWORD, SYSTEM SETUP,
UNLOCK OPTIONS, ABOUT oraz RESET. Szczegdtowe informacje na temat menu
SYSTEM SETUP zawiera sekcja ,Ustawianie jezyka interfejsu uzytkownika

i separatora dziesietnego” na stronie 73.

APPL SELECT (Wybdr aplikacji)

Zapewnia dostep do menu wyboru aplikacji, ktore jest otwierane w nowym oknie
(patrz Rysunek 5-24 na stronie 124).

Aby wybrac aplikacje, nalezy nacisna¢ klawisz menu ADV SETUP (), a
nastepnie klawisz A. Nastepnie nalezy obroci¢ pokretto w celu wybrania zadanej

aplikacji i nacisna¢ przycisk \/ . Albo w celu zamkniecia menu nacisna¢ klawisz

Return (O).
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$kin To Core
Dishonds (Flat)

Skin To Core
Skin To Core Dishonds (Flat)
Metal To Metal For composite honeycomb structures
presenting uniform geometry and

) dimensions. Uses PITCH-CATCH probe in
Smaller Dishonds fixed frequency RF (toneburst) mode.
DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Rysunek 5-24 Menu APPL SELECT

Dostepne aplikacje umozliwiaja szybkie skonfigurowanie przyrzadu
BondMaster 600 pod katem typowych inspekcji w celu badania spojen.

I UWAGA |

Aplikacje przyrzadu BondMaster 600 zostaly zaprojektowane w taki sposéb, aby
mozliwe bylo szybkie skonfigurowanie przyrzadu. Jednak podczas wykonywania
kontroli zawsze nalezy postepowac zgodnie z opublikowanymi procedurami
konserwacji.

ALL SETTINGS
Menu ALL SETTINGS zapewnia dostep do wszystkich funkgji przyrzadu
BondMaster 600 Opcje tych funkgcji sa dostepne na dwodch osobnych ekranach
(menu), dzigki czemu mozna je odczytywac i nawigowac wsrdd nich (patrz
Rysunek 5-25 na stronie 125).
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Parametry
Pasek tytutu — | ALLSETTINGS MIA & RESON |

RESON FREQ 251.1kHz XY ALM 1
ANGLE 0.0deg SHAPE
HGAIN 0.0dB
MEDIUM VGAIN 0.0dB
LP FILTER 100Hz

DSP MODE XY FLYDOT | |HPOS
VPOS

SCAN ALM OFF
SCANTIME  4.3Sec CHANNEL  AMPLITUDE

TOP

BOTTOM 25.0%

LG 8 ool (oI B e s (2] FoR FiRsT COL [B] FOR SECOND COL, [C] FOR THIRD COL, [E] FOR NEXT.

Rysunek 5-25 Menu ALL SETTINGS (pierwszy z dwoch ekranow)

Aby wybra¢ menu ALL SETTINGS, nalezy nacisna¢ klawisz menu ADV SETUP

=]
(), po czym nacisna¢ klawisz B. W celu nawigowania w menu lub przejscia
do nastepnego ekranu nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami z tekstu
pomocy, ktdry jest widoczny u dotu ekranu. Aby wybraé ustawienie do regulagji,

nalezy naciskac¢ klawisz FULL NEXT (9) do momentu podswietlenia zadanego
ustawienia, a nastepnie obracac pokretlo, az pojawi si¢ zgdana wartosc.

I UWAGA |

Przyrzad BondMaster 600 nie wymaga uzywania klawisza Enter w celu zapisania
opcji wybranych w jakimkolwiek menu. Zamiast tego wybrana (i wyswietlana)
wartosc jest zapisywana automatycznie.

CAL
Umozliwia otwarcie menu kalibragji (tylko dla trybow MIA i Resonance).

COLOR

W przyrzadzie BondMaster 600 dostepne sa schematy kolorow do wyboru dla
uzytkownika.

Palete koloréw na ekranie mozna zmienia¢ w nastepujacy sposob:
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=
(1) Nacisnij klawisz menu ADV SETUP ().
(2) Nacisnij klawisz E, a nastepnie obro¢ pokretlo, aby wybraé palete
koloréw.
PASSWORD

Zapisane dane i opcje resetowania przyrzadu mozna chroni¢ hastem, aby
zapobiec przypadkowemu usunieciu danych (patrz Rysunek 5-26 na stronie 126).

PASSWORD

FILE MENU
RESETS MENU

KNOB FOR CHANGE AND NEXT FOR NAVIGATION.

Rysunek 5-26 Menu PASSWORD

Dostep do funkcji PASSWORD mozna uzyskiwa¢ w nastepujacy sposob:

=i
1. Dwukrotnie nacisnij klawisz menu ADV SETUP ().
2. Naci$nij klawisz A.

W celu ustawienia hasta nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

1. Nacisnij klawisz FULL NEXT (;@p), aby przejs¢ do pozydji, ktdra chcesz
zabezpieczy¢ hastem: FILE MENU lub RESETS MENU.

Q
2. Naci$nij klawisz FULL NEXT (_->), aby przejs¢ do edytora tekstu.

3. Obro¢ pokretlo, aby wybrac¢ znaki hasta. Po zakonczeniu nacis$nij klawisz A,
aby wybrac opcje ACCEPT.
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4. Nacisnij klawisz FULL NEXT (=), aby przejs¢ do innej pozycji
przeznaczonej do ochrony hastem, i powtérz powyzsze czynnosci od 1 do 3,

lub naci$nij klawisz O, aby wyjsc.
UNLOCK OPTIONS

Ta funkcja zapewnia dostep do zakupionych aktualizacji przyrzadu, ktére mozna
aktywowac, uzywajac kodu opgji (udostepnianego po zakupie). Dotyczy to
aktualizacji modelu od B600 do B600M. Pelng liste mozliwych aktualizacji

i numerdw czesci zawiera sekcja ,, Akcesoria, czesci zamienne i rozszerzenia” na
stronie 239.

. .. . . ‘ . =l
W celu odblokowania opcji nalezy nacisna¢ klawisz menu ADV SETUP ()
dwa razy, po czym nacisna¢ klawisz C, a nastepnie wprowadzi¢ kod opcji dla
aktualizagji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tej funkcji nalezy
skontaktowac si¢ z przedstawicielem firmy Evident. Dane kontaktowe os6b
dostepnych w réznych regionach mozna znalez¢ w witrynie firmy Evident pod
adresem https://www.olympus-ims.com/en/contact-us/.

ABOUT
Ta opcja stuzy do wyswietlania konfiguracji przyrzadu i innych istotnych
informacji. Okazjonalnie technicy serwisu i przedstawiciele ds. produktéw moga
korzystac z tej funkcji w celu zidentyfikowania konkretnego przyrzadu
BondMaster 600 i/lub rozwigzywania probleméw. Ta opcja utatwia spetnianie
wymogow biezacego uzytkownika oraz utatwia wykonywanie przysztych
aktualizagji.

Aby uzyskac¢ dostep do menu ABOUT, nalezy nacisna¢ klawisz menu ADV
SETUP () dwa razy, po czym nacisna¢ klawisz D.
Menu ABOUT zapewnia dostep do nastepujacych sekgji:

BATT & TEMP (temperatura akumulatora i przyrzadu, poziom natadowania
akumulatora, pojemnos¢ akumulatora, pojemnos¢ wyjsciowa akumulatora oraz
status akumulatora), LEGAL INFO (Informacje prawne), UPGRADE
(Aktualizacja) oraz TESTS (patrz Rysunek 5-27 na stronie 128).
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STATUS

BATT &
TEMP

UPGRADE

Rysunek 5-27 Menu ABOUT

BATT & TEMP

Udostepnia informacje temperaturze akumulatora i wewnetrznej
temperaturze przyrzadu, a takze nazwe modelu, date produkcji, wersje
oprogramowania i sprzetu, numer seryjny przyrzadu itp.

Aby uzyskac¢ dostep do menu BATT & TEMP, nalezy nacisna¢ klawisz menu
ADV SETUP () dwa razy, po czym nacisna¢ klawisz D i klawisz A. Aby

wyjs¢ z tego menu, nalezy nacisna¢ klawisz Return (O).

LEGAL INFO
W tym menu wyswietlane sa informacje prawne oraz dotyczace praw do
patentow na przyrzad BondMaster 600.

Aby uzyskac dostep do menu LEGAL INFO, nalezy nacisna¢ klawisz menu

=
ADV SETUP () dwa razy, po czym nacisna¢ klawisz D i klawisz B. W
celu nawigowania w menu nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami
z tekstu pomocy, ktdry jest widoczny u dotu ekranu. Aby wyjs¢ z tego menu,

nalezy nacisna¢ klawisz Return (O).

REG

Wyswietla informacje o przepisach dotyczacych przyrzadu BondMaster 600
(patrz Rysunek 5-28 na stronie 129). Aby uzyskac dostep do menu REG
(Zgodno$¢ z przepisami), nalezy nacisnac¢ klawisz menu ADV SETUP
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=i
() dwa razy, po czym nacisna¢ klawisz D i klawisz E. Aby wyjs¢ z tego

menu, nalezy nacisna¢ klawisz Return (O).

REGULATORY SCREEN

Canada
This ISM device complies with Canadian ICES-001
Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada

South Korea

Europe

Z (€

Australia/New Zealand MSIP-REM-OYN-B600

&

KNOB TO NAVIGATE NEXT REGULATORY SCREEN

Rysunek 5-28 Ekran REGULATORY SCREEN

UPGRADE

Zapewnia dostep do Iacza komunikacyjnego miedzy przyrzadem
BondMaster 600 a komputerem PC, na ktérym zainstalowane jest
oprogramowanie BondMaster PC.

| UWAGA |
Oprogramowanie BondMaster PC jest wymagane do aktualizacji oprogramowania
sterujacego przyrzadem BondMaster 600.

Aby uzyskac dostep do menu UPGRADE, nalezy nacisna¢ klawisz menu

=]
ADV SETUP () dwa razy, po czym nacisng¢ klawisz D i klawisz C, a
nastepnie postepowac zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

Aby wyjs¢ z tego menu, nalezy nacisna¢ klawisz Return (O).
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TESTS

Zapewnia dostep do testow dostepnych dla uzytkownika, ktore utatwiaja
rozwiazywanie probleméw z przyrzadem BondMaster 600. Do testow
nalezy: VIDEO TEST, KEYPAD TEST, SD CARD TEST oraz LED TEST.

Aby uzyskac dostep do men TESTS, nalezy nacisnac klawisz menu ADV

SETUP (), po czym nacisna¢ klawisz D. Nastepnie nalezy obracac
pokretto do momentu wyswietlenia zagdanego testu i wéwczas nacisna¢
klawisz A, aby rozpocza¢ test. W celu zamkniecia menu TESTS nalezy

nacisna¢ klawisz Return (O).

o

VIDEO TEST — przeprowadza test przyrzadu BondMaster 600, ktory
polega na wyswietlaniu trzech kolorowych paskow o réwnej szerokosci:
czerwonego, zielonego i niebieskiego. Jesli co najmniej jeden z tych
paskow (o réwnej szerokosci) jest niewidoczny, oznacza to, ze test jest
zakoniczony niepowodzeniem. Aby wyjs¢ z testu wideo, nalezy nacisnac

klawisz Return (O). Nastepnie menu TESTS ponownie pojawi sie na
wyswietlaczu przyrzadu BondMaster 600.

KEYPAD TEST — sprawdza, czy klawiatura przyrzadu BondMaster 600
dziala poprawnie i wyswietla wskazanie ostatniego nacis$nietego

klawisza. Test trwa do momentu nacisnigecia klawisza Return (O).
Nastepnie menu TESTS ponownie pojawi sie¢ na wyswietlaczu
przyrzadu BondMaster 600.

SD CARD TEST — sprawdza wewnetrzna karte SD i zewnetrzna karte
SD (jesli jest dostepna), a nastepnie wyswietla odpowiedz PASSED lub
FAILED. W celu zamkniecia testu karty SD nalezy nacisna¢ klawisz

Return (0). Nastepnie menu TESTS ponownie pojawi si¢ na
wyswietlaczu przyrzadu BondMaster 600.

| UWAGA |

Jesli podczas testu karty SD nie jest dostepna zewnetrzna karta SD, wowczas dla tego
urzadzenia pamigci masowej wyswietlany jest komunikat FAILED.

(¢]

LED TEST — sprawdza, czy wskazniki LED (diody LED) przyrzadu
BondMaster 600 dzialaja poprawnie. Diody LED znajduja si¢ w prawym
gérnym narozniku przyrzadu BondMaster 600 i sa 0znaczone numerami
1, 2 oraz 3. Podczas testu kazda z diod LED kolejno $wieci w kolorze
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zielonym, zéttym/pomaranczowym i czerwonym. Jesli ktérykolwiek
z tych koloréw jest niewidoczny, wéwczas oznacza to, ze dioda LED nie
dziata poprawnie. Aby wyjs¢ z testu diod LED, nalezy nacisna¢ klawisz

Return ( O). Nastepnie menu TESTS ponownie pojawi sie na
wyswietlaczu przyrzadu BondMaster 600.

I UWAGA |

Dioda LED akumulatora i fadowania nie jest testowana podczas testu LED TEST, ale
mozna ja sprawdzi¢ recznie. Wiecej informacji na temat tej diody LED zawiera sekcja
,JLadowarka/zasilacz” na stronie 37.

RESET
Umozliwia zresetowanie przyrzadu BondMaster 600 w nastepujacy sposdb:
1. Aby uzyskac dostep do men RESET, naci$nij klawisz menu ADV SETUP
=
() dwa razy, po czym nacisnij klawisz E. Nastepnie obracaj pokretto,
aby wybrac zadany typ resetowania: reset parametréw, reset pamieci

masowej albo reset gtéwny (Rysunek 5-29 na stronie 131 i Tabela 4 na
stronie 132).

2. Aby wykonad reset, nacisnij klawisz A.

3. Aby wyjs¢, nacisnij klawisz Return (O).

RESET

WARNING!

ALL DATA WILL BE RESET !

USE KNOB TO SELECT

Rysunek 5-29 Menu RESET
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Tabela 4 Typy resetu

Typy resetu Opis
Reset Kasuje tylko ustawienia przyrzadu BondMaster 600
parametrow i przywraca ustawienia domyslne.

Reset pamieci
masowej

Kasuje wszystkie programy i zrzutéw ekranu zapisane
W pamieci.

Reset gtowny

Kasuje ustawienia, zapisane programy i zrzutéw ekranu
z przyrzadu BondMaster 600 i przywraca ustawienia
domyslne.
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6. Zastosowania

Ten rozdziat opracowano z mysla o utatwieniu, w mozliwie najefektywniejszy
sposob, uzyskania optymalnych rezultatéw w wigkszosci typowych zastosowan
przyrzadu BondMaster 600. Cho¢ inne procedury réwniez mogg prowadzi¢ do
rownowaznych wynikdw, podane kroki i zalecenia odzwierciedlajg ustalony przez
firme Evident optymalny sposdb wykorzystania poszczegdlnych funkgji przyrzadu
BondMaster 600. W efekcie liczba krokow i operacji zostata ograniczona do
minimum. Kazda z ponizszych procedur moze takze stanowi¢ punkt wyjsciowy do
opracowania przez uzytkownika wtasnych procedur korzystania z przyrzadu
BondMaster 600.

| WAZNE |

Zastrzezenie: Ten rozdzial nie zastepuje zatwierdzonych pisemnych procedur.
Procedury w niniejszym rozdziale stanowia jedynie wytyczne do optymalizacji
wykorzystania funkcji przyrzadu BondMaster 600, utatwiajac konfiguracje procedur
testowania spoiw w najczestszych zastosowaniach oraz samodzielng nauke obstugi
przyrzadu. Nalezy ZAWSZE $cisle przestrzegac procedur producenta oryginalnego
sprzetu (original equipment manufacturer, OEM).

| UWAGA |

Wiele glowic do testowania spoiw Evident jest wyposazonych w technologie
PowerLink. W celu pelnego wykorzystania mozliwosci oferowanych przez przyrzad
BondMaster 600 zaleca si¢ wczytanie aplikacji z menu APPLICATION SELECTION
po zaakceptowaniu sondy PowerLink lub akcesorium.
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6.1  Typowe zastosowania przyrzadu BondMaster 600

W tym rozdziale zamieszczono przyktadowe procedury stosowane do inspekcji
komponentow statkéw powietrznych.

6.1.1  Wykrywanie odspojen na granicy poszycie-rdzef w kompozytach
o strukturze plastra miodu — geometria ptaska lub stata
z zastosowaniem technik PC RF albo IMPULSE

Z uwagi na wykorzystanie w trybach pitch-catch (PC) RF oraz IMPULSE sygnatu
tonalnego o statej czestotliwosci znakomicie nadaja sie one do inspekgji czesci

z kompozytdéw o strukturze plastra miodu, zaréwno o geometrii stalej, jak i ptaskich.
Wybor czestotliwosci (zwykle dokonywany i zalecany przez producenta czesci) ma
ogromny wplyw na wyniki wykrywania, dlatego nalezy si¢ do niego stosowac.

Procedura opisana w niniejszym rozdziale stanowi ogolne wytyczne dotyczace
przygotowywania konfiguracji dla czesci kompozytowej o strukturze plastra miodu;
podobna procedure mozna fatwo zastosowac w przypadku szeregu réznych
materiatéw poszycia i konstrukcji wewnetrznej.

Cho¢ tryb PC RF lub IMPULSE to preferowana technika wykrywania odspojeni na
granicy poszycie-rdzet w kompozytach o strukturze plastra miodu, podoba
procedura moze niekiedy stuzy¢ do inspekgji spoiw taczacych metal z metalem lub
wykrywania znaczacej delaminacji w materiatach kompozytowych.

Ponizsza procedura ma réwniez na celu prezentacje réznych waznych lub nowych
funkgji przyrzadu BondMaster 600, dlatego ostateczne wyniki prezentowane sa

w postaci kilku alternatywnych ekrandw. Celem procedury jest wykrywanie

i rozréznienie miedzy odspojeniami po stronie bliskiej a odspojeniami po stronie
odlegtej.

Materiaty podlegajace inspekgji przedstawia Rysunek 6-1 na stronie 135.
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Rysunek 6-1 Materialy — odspojenia na granicy poszycie-rdzen w materiatach
o geometrii plaskiej lub stalej

W procedurze zastosowano nastepujace produkty:

e Kompozyt o strukturze plastra miodu pelniacy role wzorca referencyjnego:
grubos¢ 25 mm, 6-warstwowe poszycie wierzchnie CFRP oraz 3-warstwowe
poszycie spodnie z widkna szklanego. Po kazdej ze stron odspojenie 25 mm.
Nr czesci: NEC-6407 [U8862302]

e Przewdd dla trybow pitch-catch i MIA, 1,83 m.
Nr czesci: SBM-CPM-P11 [U8800058]

* Sonda pitch-catch do ogdlnego uzytku; odstep miedzy konicéwkami 14 mm.
Nr czesci: S-PC-P14 [U8800601]

Wstepna konfiguracja przyrzadu BondMaster 600

1. Podlacz sonde i przewdd do ztacza PROBE przyrzadu BondMaster 600.

2. Po wyswietleniu monitu nacisnij CONTINUE (klawisz A), aby zaakceptowac
informacje dotyczace glowicy PowerLink.

I UWAGA |
W przypadku korzystania z glowicy innej niz PowerLink nalezy przej$¢ do menu

APPL SELECT (klawisz A) za pomocg klawisza menu ADV SETUP ()

Zastosowania 135



DMTA-10045-01PL, Wer. 4, Wrzesien 2022

3. Wpybierz zastosowanie Skin to Core Disbonds (Flat), a nastepnie nacisnij \/ ,
aby zaakceptowac wybdr (patrz Rysunek 6-2 na stronie 136).

Skin To Core
Dishonds (Flat)

Skin Te Core
Dishonds (Tapered)

DEFAULT USEKNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

I
e
——
—
—
.
—
g

Rysunek 6-2 Zastosowanie w odspojeniach poszycie-rdzen (plaskich)

Kalibracja sygnatéw

1. Nacisnij klawisz menu MAIN (“’\MM'W”) jeden raz i ustaw opcje FREQ (klawisz A)
na wartos¢ 11 kHz, korzystajac z pokretta.

2. Skieruj koncowki gtowic na prawidlowy obszar wzorca, dostosuj wzmocnienie za

pomoca klawisza GAIN (lB), a nastepnie upewnij sig, ze sygnat w widoku RF
(po lewej stronie) miesci sie w zakresie miedzy kolumnami 1 a 2 (patrz
Rysunek 6-3 na stronie 137).
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RE GAIN 08/08/2014 04:07PM

[wow |n 0.8 |F 270.0]

Rysunek 6-3 Regulacja wzmocnienia GAIN w celu uzyskania sygnalu
mieszczacego sie w zakresie

Skieruj koncéwki gtowic na prawidtowy obszar wzorca, a nastepnie nacisnij

CAL
klawisz CAL NULL (£3)).
Przeskanuj odspojenia po stronie dalekiej i bliskiej, a nastepnie, poruszajac sonda
nad odspojeniami, upewnij si¢, ze obie wady zostaly wykryte (patrz Rysunek 6-4
na stronie 137).

08/08/2014 04:11PM

A 75 |t 87.0 |

Rysunek 6-4 Wykrywanie odspojen strony odlegtej i bliskiej
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Konfiguracja bramki GATE

I UWAGA |

Domyslnie opcja GATE ma wartos¢ AUTO. W trybie AUTO przyrzad

BondMaster 600 automatycznie wykrywa sygnat piku z widoku RF i wykorzystuje go
do utworzenia widoku latajacego punktu XY.

5. W razie potrzeby recznie ustaw bramke w zadanej pozydji, naciskajac GATE
(klawisz D) i przekrecajac pokretto.
Zalecang pozycja GATE bedzie pik pierwszego odbicia.
Zalecana pozycja GATE znajduje si¢ czesto po lewej stronie pierwszego
najsilniejszego piku sygnatu (patrz Rysunek 6-5 na stronie 138).

08/12/2074 OT:56AM i

* 98.0

EREQ
7 | 11.0kHz

e

..... veem dod EAIE
. | s40u

RF DISPLAY

RF

Rysunek 6-5 Zalecana pozycja GATE

Ekran IMPULSE

I UWAGA |
W trybie IMPULSE wzgledem sygnatu RF stosowany jest filtr obwiedni. (Nazwa
+IMPULSE” pochodzi z wczesniejszych produktow serii BondMaster).

6. Stosownie do preferencji ustaw opcje RF DISPLAY (klawisz E) na wartos¢
IMPULSE (patrz Rysunek 6-6 na stronie 139). Zaleca si¢ jednak uzycie trybu RF
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DISPLAY, poniewaz stanowi on utatwienie w interpretacji oscylacji kazdego
z sygnatow.

08/08/2014 04:17PM [ 1]

* 106.0

A 7.6

EBEQ

B 11.0kHz
i 46.0dB
RN /DTH

4160us

GATE
AUTO

RF DISPLAY

IMPULSE

Rysunek 6-6 Ekran IMPULSE

| WSKAZOWKA |
W trybie IMPULSE mozna zwigkszy¢ wartos¢ WIDTH (klawisz C) w celu roztozenia
piku sygnatu na mniejsza liczbe pdl siatki.

Optymalizacja odspojen po stronie bliskiej i dalekiej

1. Nacisnij raz klawisz RUN ([E]), aby wyswietli¢ pojedynczy widok latajacego
punktu XY.

2. Skieruj koncéwki gtowic na prawidtowy obszar wzorca, a nastepnie nacisnij
CAL

klawisz CAL NULL (€9).
3. Przeskanuj odspojenia po stronie dalekiej i bliskiej, a nastepnie, poruszajac sonda

nad odspojeniami, nacisnij klawisz FREEZE (*) [patrz Rysunek 6-7 na
stronie 140].
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08/08/2014 04:24PM

F 430 | F

A 0.9

/]

ANGLE
120.0deg

Rysunek 6-7 Skanowanie odspojen

4. W menu MAIN naci$nij ANGLE (klawisz E), a nastepnie dostosuj kat sygnatu
tak, aby odspojenie po stronie dalekiej znalazlo si¢ u dotu, zas odspojenie po
stronie bliskiej — u gory (patrz Rysunek 6-8 na stronie 140).

08/08/2014 04:25PM

A 0.9 |r 430 | F

A :

\{\\ o
AN
Ny

| L=
L 2y
T O e

Rysunek 6-8 Dostosowywanie kata sygnatu odspojenia

5. W razie potrzeby dostosuj opcje H GAIN (klawisz C) i V GAIN (klawisz D)
w celu uzyskania wyrazniejszego rozréznienia miedzy odspojeniami po stronie
bliskiej i dalekiej (patrz Rysunek 6-9 na stronie 141).
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08/08/2014 04:26PM

A 0.9 |F 430 |

N
| :

Rysunek 6-9 Dostosowywanie wartosci H GAIN i V GAIN

Nacisnij ponownie klawisz FREEZE (*), aby ponownie uruchomi¢ akwizycje.

Nacisnij klawisz FULL NEXT (_©>), aby przelaczy¢ do trybu pelnoekranowego.

Odczyty prezentuja w czasie rzeczywistym amplitude (A) i faze (°) latajacego
punktu XY (patrz Rysunek 6-10 na stronie 141). W celu uzyskania informacji na
temat sposobu zmiany odczytéw w czasie rzeczywistym patrz , Wyswietlanie
odczytéow w czasie rzeczywistym” na stronie 68.

A

» 0.9

Rysunek 6-10 Amplituda (A) i faza (°) latajacego punktu XY
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Nowy ekran SCAN oraz alternatywne opcje RUN

8. W celu niezwlocznego przelaczenia sie miedzy réznymi reprezentacjami sygnatu
podczas inspekdji (w trybie petnoekranowym lub normalnym) nacisnij
kilkakrotnie klawisz RUN (E]) w celu uzyskania wlasciwej wartosci RUN.

Dostepne opcje RUN przedstawiaja rysunki (od Rysunek 6-11 na stronie 142 do
Rysunek 6-15 na stronie 144).

- 112.0

Rysunek 6-12 RUN 2 — RF + XY (widok domys$Iny)
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Rysunek 6-13 RUN 3 — XY FLY DOT

- 254.0

Rysunek 6-14 RUN 4 — XY + SCAN
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Rysunek 6-15 RUN 5 — SCAN

| WSKAZOWKA |
W celu uzyskania wyrazniejszych odczytow fazy w widokach SCAN zaleca si¢
ustawienie sondy na warto$¢ NULL w powietrzu.

Regulacja precyzyjna ustawien przyrzadu

1. W zalezno$ci od wymagan ustaw parametry okna alarmow, sygnatu
dzwigkowego lub zewnetrznego sygnatu dzwiekowego (gtosniejszego).
Aby uzyskac bardziej szczeg6lowe informacje dotyczace alarméw, patrz
,Specyfikacja alarméw, tacznosci i pamieci” na stronie 236.

2. Zmien odczyty w czasie rzeczywistym odpowiednio do potrzeb.

Domyslnie odczyty w czasie rzeczywistym odzwierciedlaja amplitude i faze na
zywo sygnatu XY. W celu uzyskania informacji na temat sposobu zmiany
odczytéow w czasie rzeczywistym patrz ,, Wyswietlanie odczytow w czasie
rzeczywistym” na stronie 68.

Liste wszystkich parametréw przedstawia Rysunek 6-16 na stronie 145.
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ALL SETTINGS PC (RF

Ko o

PRSDRY _WEDIUM

L]
AOUT PWR OFF

AUTO RF ALARM POS SCAN ALM OFF
2000us TOP 70.0% TOP 75.0%
NUM CYCLES 10 BOTTOM 30.0% BOTTOM

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Rysunek 6-16 Lista wszystkich parametréw

6.1.2  Wykrywanie odspojen na granicy poszycie-rdzen w kompozycie o
strukturze plastra miodu — geometria zbiezna lub zmienna, technika
pitch-catch z przemiataniem

Technika pitch-catch (PC) z przemiataniem stanowi idealne rozwiazanie

w przypadku inspekgji czesci z kompozytu o strukturze plastra miodu
charakteryzujacych sie geometrig zbiezna lub zmienna. Technika ta sprawdza sie
dobrze dla szeregu poszy¢ i rdzeni, lecz szczegdlnie dobrze w przypadku rdzeni o
strukturze plastra miodu z aluminium.

Technika pitch-catch z przemiataniem zwykle sprawdza si¢ lepiej w przypadku
odspojen po stronie bliskiej niz po stronie odleglej. Moze by¢ ona réwniez stosowana
do inspekdji czesci o geometrii bardziej plaskiej lub statej, cho¢ w takim przypadku —
szczegolnie w przypadku grubszych zespoldéw — wyborem preferowanym sa
techniki RF i IMPULSE.

Niniejsza procedura opisuje sposob konfiguracji typowej inspekgji technika pitch-
catch z przemiataniem z zastosowaniem wzorca z rdzeniem z aluminium. Konieczne
jest przestrzeganie wyboru zakresu czestotliwosci (zwykle dokonywanego

i zalecanego przez producenta czesci).

Materiaty podlegajace inspekgji przedstawia Rysunek 6-17 na stronie 146.
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Rysunek 6-17 Materialy — odspojenia na granicy poszycie-rdzen w przypadku
geometrii zbieznej

W procedurze zastosowano nastepujace produkty:

e Kompozyt o strukturze plastra miodu pelniacy role wzorca referencyjnego:
grubos¢ 25 mm, poszycie wierzchnie i spodnie z aluminium o grubosci 1 mm
oraz rdzen aluminiowy. Po kazdej ze stron odspojenie 25 mm. Nr cze$ci: NEC-
6312 [U8860498]

e Przewdd dla trybow pitch-catch i MIA, 1,83 m.
Nr czesci: SBM-CPM-P11 [U8800058]

* Sonda pitch-catch do ogdlnego uzytku; odstep miedzy konicéwkami 14 mm.
Nr czesci: S-PC-P14 [U8800601]

Wstepna konfiguracja przyrzadu BondMaster 600

1. Podlacz sonde i przewdd do ztacza PROBE przyrzadu BondMaster 600.

2. Po wyswietleniu monitu nacisnij CONTINUE (klawisz A), aby zaakceptowac
informacje dotyczace glowicy PowerLink.

| UWAGA |
W przypadku korzystania z gtowicy innej niz PowerLink nalezy przej$¢ do menu

APPL SELECT (klawisz A) za pomocg klawisza menu ADV SETUP ()
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3. Wybierz zastosowanie Skin to Core Disbonds (Tapered), a nastepnie nacisnij

\/ , aby zaakceptowac wybor (patrz Rysunek 6-18 na stronie 147).

Skin To Core
Dishonds (Flat)

Skin To Core
Dishonds (Tapered)

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

T
ot |
ey
—
—
—
—
e

Rysunek 6-18 Zastosowanie w odspojeniach poszycie-konstrukcja wewnetrzna
(zbieznych)

Kalibracja sygnatéw

1. Naciénij jeden raz klawisz menu MAIN (”‘MAMMN”), a nastepnie za pomoca pokretta
ustaw opcje START FREQ (klawisz C) na wartos¢ 10 kHz, zas opcje STOP FREQ
(klawisz D) na wartosc¢ 40 kHz.

2. Skieruj koncowki glowic na prawidlowy obszar wzorca, nacis$nij klawisz GAIN

(dB), a nastepnie za pomoca pokretta dostosuj wzmocnienie, tak aby rysunek
przemiatania znalazl si¢ miedzy dwoma polami siatki wewnatrz okna alarmu
(patrz Rysunek 6-19 na stronie 148).
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08/12/2014 08:51AM [ my

ANGLE
120.0deg
GAIN
- :

H/V GAIN
o 1.6

10.0kHz

STOP FREQ
40.0kHz

SW. RATE
MEDIUM

Rysunek 6-19 Rysunek przemiatania miedzy dwoma polami siatki

3. Utrzymujac glowice skierowana na prawidlowsq cze$¢ wzorca, nacisnij klawisz
CAL

CAL NULL (£)).

4. Przeskanuj obszar wad i upewnij sig, Zze sygnat znajduje si¢ poza oknem alarmu.
Ponownie dostosuj wartos¢ GAIN stosownie do potrzeb.

@)
5. Nacisnij klawisz FULL NEXT (_-.), aby wyswietli¢ pelny ekran, a nastepnie
przeskanuj ponownie obszar wad (patrz Rysunek 6-20 na stronie 148).

Rysunek 6-20 Wyswietlanie skanu na pelnym ekranie
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Regulacja precyzyjna ustawien przyrzadu

1. W zaleznos$ci od wymagan ustaw parametry okna alarmoéw, sygnatu
dzwiekowego lub zewnetrznego sygnatu dzwiekowego (glosniejszego). Aby
uzyskac bardziej szczegdtowe informacje dotyczace alarméw, patrz , Specyfikacja
alarmow, Iacznosci i pamieci” na stronie 236.

2. Zmien odczyty w czasie rzeczywistym odpowiednio do potrzeb.

Domyslny ekran odczytow w czasie rzeczywistym prezentuje amplitude wartosci
szczytowych na zywo sygnatu XY. Informacje dotyczace wytaczania odczytow
W czasie rzeczywistym zawiera , Wyswietlanie odczytéw w czasie rzeczywistym”
na stronie 68.

Liste wszystkich parametréw przedstawia Rysunek 6-21 na stronie 149.

ALL SETTINGS PC SWEPT

PC SWEPT

HORN OFF RDGI TYP _ Ampl pk-pk
PRB DRV MEDIUM DWELL 0.0sec RDG1LOC  TOP CNTR

SWEPT RATE MEDIUM

EXT HORN ON

CAPDLY 10.0sec AOQUT PWR OFF

DSP MODE XY FLY DOT
GRID FINE
D ERASE OFF

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Rysunek 6-21 Lista wszystkich parametrow

6.1.3  Wykrywanie mniejszych odspojen w kompozycie o strukturze plastra
miodu — technika mechanicznej analizy impedancyjnej (MIA)

Mniejsze koncowki glowic MIA w polaczeniu z rozszerzonym zakresem
czestotliwosci przyrzadu BondMaster 600 idealnie sprawdzaja sie przy wykrywaniu
mniejszych wad w kompozytach o strukturze plastra miodu. Niniejsza procedura
przedstawia sposob zastosowania trybu testowego MIA do wykrywania wad

w zespotach z kompozytéw o strukturze plastra miodu z zastosowaniem
sugerowanej czestotliwosci testowej. Bardziej zaawansowanga procedure okreslania
optymalnej czestotliwosci testowej w danych okolicznosciach wyjasnia ,,Znajdowanie
optymalnej czestotliwosci do inspekcji kompozytu o strukturze plastra miodu —
technika mechanicznej analizy impedancyjnej (MIA)” na stronie 181.
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Materiaty podlegajace inspekcji przedstawia Rysunek 6-22 na stronie 150.

Rysunek 6-22 Materialy — mniejsze odspojenia za pomoca techniki MIA

W procedurze zastosowano nastepujace produkty:

e Kompozyt o strukturze plastra miodu pelniacy role wzorca referencyjnego:
grubos¢ 25 mm, poszycie wierzchnie CFRP 3- i 6-warstwowe oraz poszycie
spodnie 3-warstwowe z widkna szklanego. Po kazdej stronie jedno odspojenie
13 mm i jedno odspojenie 25 mm. Nr czesci: NEC-6433 [U8620490].

* Przewod dla trybow pitch-catch i MIA, 1,83 m.
Nr czesci: SBM-CPM-P11 [U8800058]

* Sonda MIA prostokatna, koricdéwka 13 mm. Nr czesci: S-MP-3 [U8010011]

Wstepna konfiguracja przyrzadu BondMaster 600

1. Podlacz sonde i przewdd do ztacza PROBE przyrzadu BondMaster 600.

2. Po wyswietleniu monitu nacisnij CONTINUE (klawisz A), aby zaakceptowac
informacje dotyczace glowicy PowerLink.

I UWAGA |
W przypadku korzystania z glowicy innej niz PowerLink nalezy przej$¢ do menu

APPL SELECT (klawisz A) za pomocg klawisza menu ADV SETUP ().
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3. Wpybierz zastosowanie Smaller Disbonds and Repair Identification, a nastepnie

nacisnij \/ , aby zaakceptowac¢ wybor (patrz Rysunek 6-23 na stronie 151).

Smaller Dishonds and
Repair Identification

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

.
—
—
—
e |
i
—
e

Rysunek 6-23 Zastosowanie w identyfikacji mniejszych odspojen i napraw

Kalibracja sygnatéw

1. Naciénij klawisz menu MAIN (““"MMNW) jeden raz, a nastepnie ustaw opcje FREQ
(klawisz A) na warto$¢ 10 kHz, korzystajac z pokretta.

2. Skieruj koncowke sondy na prawidlowsq czes¢ wzorca (strona CFRP), a nastepnie
CAL

naciénij klawisz CAL NULL (€)).

3. Powoli przeskanuj obszar jednego z odspojeni 13 mm, a nastepnie nacisnij klawisz

FREEZE (*) [patrz Rysunek 6-24 na stronie 152].
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08/12/2074 09:24AM

A 0.1 |r 278.0 -

10.0kHz

220.0deg

Rysunek 6-24 Sygnal skanowania odspojenia

4. Nacisnij ANGLE (klawisz E), a nastepnie dostosuj kat sygnatu tak, aby sygnat byt
skierowany w gore, w strong okna alarmu (patrz Rysunek 6-25 na stronie 152).

08/12/2014 09:25AM ==

A 0.1 |r 278.0 -

Rysunek 6-25 Kat sygnalu skierowany w gore

5. Naciénij klawisz GAIN (¢l B), a nastepnie dostosuj amplitude sygnatu tak, aby
sygnat odspojenia znalazt sie w oknie alarmu i wychodzit okoto 5 pol siatki od
pozycji null (punkty przeciecia) [patrz Rysunek 6-26 na stronie 153].
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08/12/2014 09:27AM

A 0.3 |r 270.0 -

208.0deg

Rysunek 6-26 Amplituda sygnalu dostosowana tak, aby znalazt sie on
w oknie alarmu

6. Nacisnij klawisz FREEZE (*), aby anulowac zamrozenie akwizygji, a nastepnie

@)
nacisnij klawisz FULL NEXT (_->), aby wyswietli¢ pelny ekran.
7. Przeskanuj ponownie odspojenie 13 mm (patrz Rysunek 6-27 na stronie 153).

s 02 ||} 3490

Rysunek 6-27 Drugie skanowanie odspojenia
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Regulacja precyzyjna ustawien przyrzadu

1. W zaleznos$ci od wymagan ustaw parametry okna alarméw, sygnatu
dzwiekowego lub zewnetrznego sygnatu dzwiekowego (glosniejszego).
Aby uzyskac bardziej szczegotowe informacje dotyczace alarmow,
patrz ,Specyfikacja alarméw, tacznosci i pamieci” na stronie 236.

2. Zmien odczyty w czasie rzeczywistym odpowiednio do potrzeb.

Domyslnie odczyty w czasie rzeczywistym odzwierciedlaja amplitude i faze na
zywo sygnatu XY. W celu uzyskania informacji na temat sposobu zmiany
odczytow w czasie rzeczywistym patrz , Wyswietlanie odczytow w czasie
rzeczywistym” na stronie 68.

Liste wszystkich parametréw przedstawia Rysunek 6-28 na stronie 154.

ALL SETTINGS MIA & RESON

10.0kHz
ANGLE 208.0deg

H.GAIN 64.0dB HORN OFF
PRBDRY  MEDIUM | [IOTY 64.0dB
HPOS 50%
VPOS 20%
AOUTPWR  OFF

SCAN ALM OFF

CHANNEL  AMPLITUDE | SHAPE
TOP 75.0%

BOTTOM 25.0%

Rysunek 6-28 Lista wszystkich parametrow

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

6.1.4  Wykrywanie obszarow po naprawie (potting) w kompozycie o
strukturze plastra miodu — technika mechanicznej
analizy impedancyjnej (MIA)

Poniewaz technologia MIA opiera sie na pomiarze impedancji mechanicznej (lub
sztywnosci) materiatéw, obrazuje ona wysoki kontrast miedzy obszarem po
naprawie, charakteryzujacym sie wyzsza sztywnoscia, a odspojeniem (ktore ma niska
odpornos$¢ mechaniczng). Taka charakterystyka kontrastu umozliwia zastosowanie
techniki testowania MIA do identyfikacji obszaréw po naprawie w kompozycie

o strukturze plastra miodu.

Materiaty podlegajace inspekcji przedstawia Rysunek 6-29 na stronie 155.
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Rysunek 6-29 Materialy — obszary po naprawie (potting) z zastosowaniem
techniki MIA

W procedurze zastosowano nastepujace produkty:

e Kompozyt o strukturze plastra miodu pelniacy role wzorca referencyjnego:
grubos¢ 25 mm, poszycie wierzchnie CFRP 3- i 6-warstwowe oraz poszycie
spodnie 3-warstwowe z widkna szklanego. Po kazdej stronie jedno odspojenie
13 mm i jedno odspojenie 25 mm. Nr czesci: NEC-6433 [U8620490].

* Przewod dla trybow pitch-catch i MIA, 1,83 m.
Nr czesci: SBM-CPM-P11 [U8800058]

* Sonda MIA prostokatna, koricdéwka 13 mm. Nr czesci: S-MP-3 [U8010011]

Wstepna konfiguracja przyrzadu BondMaster 600

1. Podlacz sonde i przewdd do ztacza PROBE przyrzadu BondMaster 600.

2. Po wyswietleniu monitu nacisnij CONTINUE (klawisz A), aby zaakceptowac
informacje dotyczace glowicy PowerLink.

I UWAGA |
W przypadku korzystania z glowicy innej niz PowerLink nalezy przej$¢ do menu

APPL SELECT (klawisz A) za pomocg klawisza menu ADV SETUP ().
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3. Wpybierz zastosowanie Smaller Disbonds and Repair Identification, a nastepnie

nacisnij \/ , aby zaakceptowac¢ wybor (patrz Rysunek 6-30 na stronie 156).

Smaller Dishonds and
Repair Identification

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

.
—
—
—
e |
i
—
e

Rysunek 6-30 Zastosowanie w identyfikacji mniejszych odspojen i napraw

Kalibracja sygnatéw

1. Nacisnij jeden raz klawisz menu DISP/DOTS (D), a nastepnie ustaw opcje
POSITION (klawisz C) na wartos¢ CENTER.

2. Nacis$nij klawisz menu ALARM (@é» ), a nastepnie ustaw opcje XY ALM 1
(klawisz B) na wartos$¢ OFF.
3. Skieruj koncéwke sondy na prawidlowsq czes¢ wzorca, a nastepnie nacisnij

CAL

klawisz CAL NULL (€5)).
4. Unies$ sonde w powietrze, aby zaobserwowac ruch punktu; jesli punkt zniknie

z ekranu, nacisnij klawisz GAIN (dB), a nastepnie za pomoca pokretta dostosuj
potozenie punktu tak, aby pozostat on na ekranie (patrz Rysunek 6-31 na
stronie 157).
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08/12/2014 10:40AM [ m

h 2.7 |F 84.0 |

gl XY ALM 1

‘ OFF

XY ALM 2
OFF

DWELL
0.0sec

H/V GAIN

Rysunek 6-31 Dostosowywanie polozenia punktu

Skieruj koncéwke sondy na prawidlowsq czes¢ wzorca, a nastepnie nacisnij
CAL

klawisz CAL NULL (€9).

Powoli przeskanuj odspojenie i obszar po naprawie, a nastepnie nacisnij klawisz

FREEZE (:’I‘:) [patrz Rysunek 6-32 na stronie 157].

04/15/2000 06:42AM |

h 0.2 |F 68.0 |

XY ALM1
[ OFF

(d
) XY ALM 2
OFF

F DWELL
0.0sec

Rysunek 6-32 Skanowanie odspojenia i obszaru po naprawie
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7. Nacisnij klawisz menu MAIN (W\MMMM), nastepnie naci$nij ANGLE (klawisz E)
i dostosuj kat sygnatu tak, aby sygnatl odspojenia byt skierowany pod katem 90°
ku goérze (patrz Rysunek 6-33 na stronie 158).

04/15/2000 06:43AM -

h 0.2 |F 1500] F

Rysunek 6-33 Kierowanie kata sygnatu ku gorze

8. Naciénij klawisz GAIN (¢l B), a nastepnie dostosuj amplitude sygnatu tak,
aby sygnat odspojenia wykraczat o okoto 4 pola siatki od pozycji null
(punkt przeciecia) [patrz Rysunek 6-34 na stronie 158].

H/V GAIN 04/15/2000 06:44AM @)
64.0/64.0 ‘|A 0.2 ‘ r- 150.0 | E

213.0deg

Rysunek 6-34 Dostosowywanie amplitudy sygnalu
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9. Nacisnij klawisz FREEZE (*) w celu anulowania zamrozenia akwizycji, nacisnij

klawisz FULL NEXT (9) w celu wyswietlenia pelnego ekranu, a nastepnie
ponownie powoli przeskanuj odspojenie i obszar po naprawie (patrz
Rysunek 6-35 na stronie 159).

Rysunek 6-35 Drugie skanowanie odspojenia i obszaru po naprawie

Regulacja precyzyjna ustawien przyrzadu

1.

W zaleznosci od wymagan ustaw parametry okna alarméw, sygnatu
dzwigekowego lub zewnetrznego sygnatu dzwiekowego (glosniejszego).
Aby uzyskac bardziej szczegdtowe informacje dotyczace alarméw, patrz
,Specyfikacja alarmoéw, tacznosci i pamieci” na stronie 236.

Zmien odczyty w czasie rzeczywistym odpowiednio do potrzeb.

Domyslnie odczyty w czasie rzeczywistym odzwierciedlaja amplitude i faze na
zywo sygnatu XY. W celu uzyskania informacji na temat sposobu zmiany
odczytow w czasie rzeczywistym patrz ,, Wyswietlanie odczytow w czasie
rzeczywistym” na stronie 68.

Liste wszystkich parametréw przedstawia Rysunek 6-36 na stronie 160.
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ALL SETTINGS MIA & RESON

100.0% HORN OFF
LP FILTER 30Hz
EXT HORN OFF

AOUT PWR OFF

OFF
CIRCLE

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Rysunek 6-36 Lista wszystkich parametrow

6.1.5 Inspekcja spoin metal-metal — technika rezonansu

Tryb rezonansu to preferowany tryb testowy w przypadku inspekgji spoin metal-
metal. Mniejsze rozmiary gtowic rezonansowych umozliwiaja fatwy dostep do okolic
elementow zlacznych. Technika rezonansu do prawidlowego dziatania wymaga
substancji sprzegajacej o niskiej lepkosci. Skanujac, nalezy powoli przesuwac glowice,
wywierajac na nig niewielki nacisk, tak aby substancja sprzegajaca pozostawala
miedzy powierzchnig badang a glowica. Niniejsza procedura przedstawia sposob
inspekcji spoin metalowych w trybie rezonansu jako prosty test decyzyjny (wynik
akceptowalny/nieakceptowalny).

Materiaty podlegajace inspekcji przedstawia Rysunek 6-37 na stronie 161.
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La— k<

Rysunek 6-37 Materialy — spoiny metal-metal z zastosowaniem
techniki rezonansu

W procedurze zastosowano nastepujace produkty:

* Wzorzec demonstracyjny ze spoing metal-metal; trzy warstwy aluminium
o grubosci 0,5 mm. Nr czesci: NEC-6384 [U8861988]

e Butelka z substancja sprzegajaca do rezonansu, o niskiej lepkosci, 118 ml.
Nr czesci: 3308193 [U8770328]

* Przewdd glowicy rezonansowej, 3,35 m. Nr czesci: SBM-CR-P6 [U8800059]
¢ Glowica rezonansowa 250 kHz. Nr czesci: S-PR-5 [U8010010]

Wstepna konfiguracja przyrzadu BondMaster 600

1. Podlgcz sonde i przewdd do ztacza PROBE przyrzadu BondMaster 600.

2. Po wyswietleniu monitu naciénij CONTINUE (klawisz A), aby zaakceptowac
informacje dotyczace gltowicy PowerLink.
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I UWAGA |
W przypadku korzystania z gtowicy innej niz PowerLink nalezy przej$¢ do menu

APPL SELECT (klawisz A) za pomoca klawisza menu ADV SETUP ().

3. Wybierz zastosowanie Metal To Metal Disbonds, a nastepnie nacisnij \/ ,
aby zaakceptowaé wybdr (patrz Rysunek 6-38 na stronie 162).

Skin Te Core
Disbends (Flat)

Skin To Core
Disbonds (Tapered)

Delamination and
Laminates Inspection

Metal To Metal
Dishonds

Smaller Dishonds and
Repair Identification

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Rysunek 6-38 Zastosowanie do odspojen metal-metal

4. Jesli menu kalibracji nie pojawi sie automatycznie, nacisnij i przytrzymaj klawisz
CAL

CAL NULL ().

5. Przytrzymaj sonde w powietrzu. Przyrzad BondMaster 600 powinien
automatycznie dobra¢ optymalna czestotliwosc robocza dla sondy. W razie
watpliwosci nacis$nij CAL (klawisz C) lub za pomoca pokretta zmien wartos¢ opcji
FREQ (klawisz D).

6. Nacis$nij DONE (klawisz E) [patrz Rysunek 6-39 na stronie 163].
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08/12/2014 11.01AM [ m

-
-

CAL

FREQ
255 6kHz

Rysunek 6-39 Ekran CAL

Kalibracja sygnatow

1.

Zamontuj pod wzorcem mate odbijajaca lub pianke. Pozwoli to uzyska¢ wieksza
stabilno$¢ wynikdow.
Wilej na wzorzec obfitg ilo$¢ substancji sprzegajacej.

Skieruj gtowice na prawidlowy obszar wzorca, a nastepnie nacisnij klawisz CAL
CAL

NULL (€9).
Powoli przesun sonde nad pierwszym odspojeniem i zatrzymaj nad nim.

Nacisnij dwukrotnie klawisz menu DISP/DOTS (D), aby wyswietli¢ ekran
DOTS.

Naci$nij STORE NEXT (klawisz A), aby zarejestrowac pierwszy punkt (patrz
Rysunek 6-40 na stronie 164).
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08/12/2014 11:11AM [ m

h 1.0 |r 35.0 |

RE-WRITE
DOT

ERASE DOT

O ERASE ALL

SET REF

Rysunek 6-40 Pierwszy zarejestrowany punkt

7. Powoli przesun sonde nad drugim odspojeniem, a nastepnie nacisnij STORE
NEXT (klawisz A), aby zarejestrowac drugi punkt (patrz Rysunek 6-41 na
stronie 164).

08/12/2014 11:11AM -

h 23 |F 71.0 |

RE-WRITE
DOT
ERASE DOT
L an )
-@\i} ERASE ALL

SET REF

Rysunek 6-41 Drugi zarejestrowany punkt

8. Zwolnij sonde, a nastepnie nacisnij klawisz ERASE (g ).

9. Nacisnij ponownie klawisz menu MAIN (“‘MMM"), aby wyswietli¢ ekran menu
MAIN.
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10. Dostosuj opcje ANGLE (klawisz E) odpowiednio do potrzeb, tak aby przesuna¢
kropki do géry w widoku XY.

11. Dostosuj opcje GAIN (klawisz B), aby ustawi¢ wyzszy punkt na poziomie okoto
90% wysokosci ekranu (patrz Rysunek 6-42 na stronie 165).

08/12/2014 11:15AM -

h 100 |F 122.0]

FREQ
< 255 6kHz

Rysunek 6-42 Opcja GAIN dostosowana w celu ustawienia wyzszego punktu

12. Nacis$nij dwukrotnie klawisz menu ALARM (@QE ), aby wyswietli¢ ekran XY
ALM 1, a nastepnie ustaw opcje BOTTOM (klawisz C) na wartos¢ 30%.

13. Nacisnij klawisz FULL NEXT (9), aby wyswietli¢ pelny ekran, a nastepnie
powoli przeskanuj obszar odspojen, upewniajac sig, ze kropki nadal odpowiadaja
sygnatowi (patrz Rysunek 6-43 na stronie 166).
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Rysunek 6-43 Drugie skanowanie odspojen

Regulacja precyzyjna ustawien przyrzadu

1. W zalezno$ci od wymagan ustaw parametry okna alarmow, sygnatu
dzwigekowego lub zewnetrznego sygnatu dzwiekowego (glosniejszego).
Aby uzyskac bardziej szczegdtowe informacje dotyczace alarméw, patrz
,Specyfikacja alarmoéw, tacznosci i pamieci” na stronie 236.

2. Zmien odczyty w czasie rzeczywistym odpowiednio do potrzeb.

Domyslnie odczyty w czasie rzeczywistym odzwierciedlaja amplitude i faze na
zywo sygnatu XY. W celu uzyskania informacji na temat sposobu zmiany
odczytow w czasie rzeczywistym patrz ,, Wyswietlanie odczytow w czasie
rzeczywistym” na stronie 68.

Liste wszystkich parametréw przedstawia Rysunek 6-44 na stronie 167.
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ALL SETTINGS MIA & RESON

How o
PR3DRY__ MEDUM
R
EXT HORN OFF
DSP MODE _ XY FLY DOT
AQUT PWR OFF

FILLED SCAN ON OFF OFF
SCANTIME  5.0Sec CHANNEL  AMPLITUDE CIRCLE

25.0%

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Rysunek 6-44 Lista wszystkich parametréw

6.1.6  Wykrywanie rozszczepienia warstw w kompozytach — procedura
ogo6lna z zastosowaniem techniki rezonansowej

Technika rezonansowa to zalecana metoda wykrywania rozszczepienia warstw
poszczegolnych materialéw kompozytu. Czesto mozliwe jest przy tym oszacowanie
lokalizacji rozszczepienia warstw (lub grubosci czesci) na podstawie fazy sygnatu
w widoku XY. Ta procedura przedstawia sposob kalibracji trybu rezonansu do
zastosowania jako typowy test decyzyjny (wynik akceptowalny/nieakceptowalny).

Materiaty podlegajace inspekcji przedstawia Rysunek 6-45 na stronie 168.
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Rysunek 6-45 Materialy — delaminacja w kompozytach z zastosowaniem techniki
rezonansu

W procedurze zastosowano nastepujace produkty:

* wzorzec demonstracyjny CFRP z rozszczepieniem warstw; 10 warstw z trzema
wktadkami 13 mm. Nr czesci: NEC-6382 [U8861986]

¢ Butelka z substancja sprzegajaca do rezonansu, o niskiej lepkosci, 118 ml.
Nr czesci: 3308193 [U8770328]

e Przewdd glowicy rezonansowej, 3,35 m. Nr czesci: SBM-CR-P6 [U8800059]
e Glowica rezonansowa 250 kHz. Nr czesci: S-PR-5 [U8010010]

Wstepna konfiguracja przyrzadu BondMaster 600

1. Podlacz sonde i przewdd do ztacza PROBE przyrzadu BondMaster 600.

2. Po wyswietleniu monitu naciénij CONTINUE (klawisz A), aby zaakceptowac
informacje dotyczace gltowicy PowerLink.
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I UWAGA |
W przypadku korzystania z gtowicy innej niz PowerLink nalezy przej$¢ do menu

APPL SELECT (klawisz A) za pomoca klawisza menu ADV SETUP ().

3. Wpybierz zastosowanie Delamination and Laminates Inspection, a nastepnie

nacisnij \/ , aby zaakceptowac wybor (patrz Rysunek 6-46 na stronie 169).

Skin Te Core
Disbends (Flat)

Skin To Core
Disbonds (Tapered)

Delamination and
Laminates Inspection

Metal To Metal
Dishonds

Smaller Dishonds and
Repair Identification

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Rysunek 6-46 Zastosowanie w inspekcji laminatow i rozszczepienia warstw

4. Jesli menu kalibracji nie pojawi sie automatycznie, nacisnij i przytrzymaj klawisz
CAL

CAL NULL (£)).

5. Przytrzymaj sonde w powietrzu. Przyrzad BondMaster 600 powinien
automatycznie dobra¢ optymalna czestotliwosc robocza dla sondy. W razie
watpliwosci nacis$nij CAL (klawisz C) lub za pomoca pokretta zmien wartos¢ opcji
FREQ (klawisz D).

6. Nacis$nij DONE (klawisz E) [patrz Rysunek 6-47 na stronie 170].
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08/12/2014 11.01AM [ m

-
-

CAL

FREQ
255 6kHz

Rysunek 6-47 Ekran CAL

Kalibracja sygnatow

1.

Zamontuj pod wzorcem mate odbijajaca lub pianke. Pozwoli to uzyska¢ wieksza
stabilno$¢ wynikdow.
Wilej na wzorzec obfitg ilo$¢ substancji sprzegajacej.

Skieruj gtowice na prawidlowy obszar wzorca, a nastepnie nacisnij klawisz CAL
CAL

NULL (€9).
Powoli przesun sonde nad pierwszym odspojeniem i zatrzymaj nad nim.

Nacisnij dwukrotnie klawisz menu DISP/DOTS (D), aby wyswietli¢ ekran
DOTS.

Naci$nij STORE NEXT (klawisz A), aby zarejestrowac pierwszy punkt (patrz
Rysunek 6-48 na stronie 171).

170 Rozdziat 6



DMTA-10045-01PL, Wer. 4, Wrzesien 2022

08/12/2014 12:56PM )

h 6.0 |r 100.0]

k RE-WRITE
DOT

/ ERASE DOT

ERASE ALL

SET REF

Rysunek 6-48 Pierwszy zarejestrowany punkt

7. Powoli przesun sonde nad drugim odspojeniem, a nastepnie nacisnij STORE
NEXT (klawisz A), aby zarejestrowac drugi punkt (patrz Rysunek 6-49 na
stronie 171).

08/12/2014 12:57PM -

h 37 |F 52.0 |

} RE-WRITE
DOT

R

ERASE DOT

ERASE ALL

SET REF

Rysunek 6-49 Drugi zarejestrowany punkt

8. Powoli przesun sonde nad trzecim odspojeniem, a nastepnie nacisnij STORE
NEXT (klawisz A), aby zarejestrowac trzeci punkt (patrz Rysunek 6-50 na
stronie 172).
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08/12/2014 12:56PM )

h 24 |r 53.0 |

RE-WRITE
DOT

ERASE DOT

3

ERASE ALL

SET REF

Rysunek 6-50 Trzeci zarejestrowany punkt

9. Zwolnij sonde, a nastepnie nacisnij klawisz ERASE (g )-

10. Nacis$nij ponownie klawisz menu MAIN (‘“MWM), aby wyswietli¢ ekran menu
MAIN.

11. Dostosuj opcje ANGLE (klawisz E) odpowiednio do potrzeb, tak aby przesuna¢
kropki do géry w widoku XY.

12. Dostosuj opcje GAIN (klawisz B), aby ustawi¢ najwyzszy punkt na poziomie
okoto 90% wysokosci ekranu (patrz Rysunek 6-51 na stronie 172).

08/12/2014 01:.02PM

h 7.3 |F 123.0]

T FREQ
(W 255.6kHz

Rysunek 6-51 Opcja GAIN dostosowana w celu ustawienia najwyzszego punktu
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13. Naciénij dwukrotnie klawisz menu ALARM (), aby wys$wietli¢ ekran XY
ALM 1, a nastepnie ustaw opcje BOTTOM (klawisz C) na warto$¢ 30%.

@)
14. Nacisnij klawisz FULL NEXT (_->), aby wyswietli¢ pelny ekran, a nastepnie
powoli przeskanuj obszar odspojen, upewniajac si¢, ze kropki nadal odpowiadaja
sygnatowi (patrz Rysunek 6-52 na stronie 173).

Rysunek 6-52 Drugie skanowanie odspojen

Regulacja precyzyjna ustawien przyrzadu

1. W zalezno$ci od wymagan ustaw parametry okna alarmow, sygnatu
dzwigekowego lub zewnetrznego sygnatu dzwiekowego (glosniejszego). Aby
uzyskac bardziej szczegotowe informacje dotyczace alarméw, patrz , Specyfikacja
alarmoéw, facznosci i pamieci” na stronie 236.

2. Zmien odczyty w czasie rzeczywistym odpowiednio do potrzeb.

Domyslnie odczyty w czasie rzeczywistym odzwierciedlaja amplitude i faze na
zywo sygnatu XY. W celu uzyskania informacji na temat sposobu zmiany
odczytow w czasie rzeczywistym patrz ,, Wyswietlanie odczytow w czasie
rzeczywistym” na stronie 68.

Aktywacja alternatywnego sposobu prezentacji

€ Nacisnij klawisz RUN (@) odpowiednio do potrzeb, aby wyswietli¢
komponenty amplitudy i fazy wzgledem czasu.

Zastosowania 173



DMTA-10045-01PL, Wer. 4, Wrzesien 2022

Taki sposdb prezentaciji jest szczegdlnie uzyteczny w przypadku inspekcji
materiatéw o zmiennej grubosci, poniewaz zaréwno wykresy komponentéw fazy,
jak i amplitudy beda przedstawia¢ grubosc¢ czesci (patrz Rysunek 6-53 na

stronie 174).

97.0

Rysunek 6-53 Alternatywny sposob prezentacji amplitudy i fazy

Liste wszystkich parametrow przedstawia (patrz Rysunek 6-54 na stronie 174).

ALL SETTINGS MIA & RESON

RESON

Ko o
PRRORY __WEDIUM
LP FILTER 10Hz
EXT HORN OFF
DSP MODE XY FLY DOT
AQUT PWR OFF

FILLED SCAN ON OFF
SCANTIME  5.38ec CIRCLE

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Rysunek 6-54 Lista wszystkich parametréw
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6.2 Podrecznik zaawansowanych procedur OEM i opracowywania
zastosowan przyrzadu BondMaster 600

Niniejszy rozdziat zawiera przyktady na poziomie zaawansowanym, ktére moga
postuzy¢ do opracowania wtasnych procedur inspekgji.

6.2.1  Analizowanie odpowiedzi czestotliwosciowej w kompozycie o
strukturze plastra miodu — wybor optymalnej czestotliwosci
inspekcji za pomoca techniki pitch-catch z przemiataniem

Tryb pitch-catch z przemiataniem przyrzadu BondMaster 600 oferuje teraz nowy
sposob prezentacji SPECTRUM. Ten sposob prezentacji jest uzyteczny, poniewaz
ulatwia interpretacje odpowiedzi czestotliwosciowej danego elementu testowanego,
a takze pomaga wybra¢ optymalna czestotliwos¢ robocza.

Instrukcje zawarte w niniejszym rozdziale stanowia wytyczne stuzace optymalizacji
wynikow analizy czestotliwosciowej. Niniejsze wytyczne nie stanowia bezposredniej
konfiguracji inspekdji, lecz raczej wyjasniaja istote kazdego z parametrow

i zmiennych.

Materiaty podlegajace inspekcji przedstawia Rysunek 6-55 na stronie 175.

Cr‘ u\\
/)

1‘

Rysunek 6-55 Materialy — analizowanie odpowiedzi czestotliwosciowej
z uzyciem techniki pitch-catch z przemiataniem
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W procedurze zastosowano nastepujace produkty:

e Wzorzec referencyjny z kompozytu o strukturze plastra miodu: grubo$¢ 25 mm,
dwanascie 3-warstwowych poszy¢ gérnych i dolnych z wtékna szklanego,
rdzenie Nomex i z widkna szklanego. Zawiera dwa odspojenia 25 mm, dwa

rozszczepienia warstw 25 mm oraz dwa obszary 25 mm po naprawie. Nr czesci:
CHRS-1-3 [U8860626]

* Przewdd dla trybow pitch-catch i MIA, 1,83 m.
Nr czesci: SBM-CPM-P11 [U8800058]

* Sonda pitch-catch do ogdlnego uzytku; odstep miedzy koricéwkami 14 mm.
Nr cze$ci: S-PC-P14 [U8800601]

Wstepna konfiguracja przyrzadu BondMaster 600

1. Podlacz sonde i przewdd do ztacza PROBE przyrzadu BondMaster 600.

2. Po wyswietleniu monitu nacisnij CONTINUE (klawisz A), aby zaakceptowac
informacje dotyczace glowicy PowerLink.

| UWAGA |
W przypadku korzystania z gtowicy innej niz PowerLink nalezy przej$¢ do menu

APPL SELECT (klawisz A) za pomoca klawisza menu ADV SETUP ().

3. Wybierz zastosowanie Skin to Core Disbonds (Tapered), a nastepnie nacisnij

\/ , aby zaakceptowac wybor (patrz Rysunek 6-56 na stronie 177).
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Skin To Core
Dishonds (Flat)

W

Skin To Core
Dishonds (Tapered)

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

e
e
_—_
B
—
e

Rysunek 6-56 Zastosowanie w odspojeniach poszycie-konstrukcja wewnetrzna
(zbieznych)

4. Naci$nij jeden raz klawisz menu MAIN (”‘AMMNW) i ustaw opcje SW. RATE (klawisz
E) na warto$¢ LOW.

W przypadku opracowywania zastosowania lub procedury zwykle lepsze
rezultaty daje nizsze tempo przemiatania.

5. W razie potrzeby dostosuj wartosci START FREQ (klawisz C) oraz STOP FREQ
(klawisz D).

Zazwyczaj dobrze sprawdzaja si¢ wartosci z zakresu od 5 kHz do 50 kHz.
6. Nacisnij jeden raz klawisz RUN ([E]), aby wyswietli¢ SPEC+XY RUN.

7. Nacisnij ponownie klawisz menu MAIN (“‘MMWM), aby wyswietli¢ ekran SPECIAL.

Analiza pierwszego przejscia

I WAZNE |

Ten podrozdzial przedstawia sposéb korzystania z pierwszego przejscia glowicy do
,wyczyszczenia” widoku spektrum tak, aby przy drugim przejsciu glowicy mozna
bylto skoncentrowac sie juz tylko na przydatnych czestotliwosciach. Ma to znaczenie
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szczegolnie w przypadku materiatéw z widkna szklanego i aluminium, poniewaz
materialy te zwykle zwracajg do gtowicy w trybie pitch-catch wigcej sygnatow, co
moze by¢ mylace podczas analizy czestotliwosci.

Odrdznianie czestotliwosci uzytecznych od nieprzydatnych (pierwsze przejscie gtowicy)

1. Skieruj koricdwki gltowic na prawidlowa cze$¢ wzorca, a nastepnie nacisnij

klawisz GAIN (dB) i dostosuj wzmocnienie GAIN tak, aby rysunek
przemiatania znalazl si¢ miedzy dwoma polami siatki wewnatrz okna alarmu
(patrz Rysunek 6-57 na stronie 178).

08/12/2014 01:32PM -

H/V GAIN

AN

Rysunek 6-57 Rysunek przemiatania miedzy dwoma polami siatki

CAL

2. Unies glowice w powietrze i nacisnij klawisz CAL NULL (€).
3. Przytrzymaj glowice nieruchomo na prawidtowym obszarze wzorca, a nastepnie
REF
nacisnij i przytrzymaj klawisz REF SAVE ( ), aby zapisac sygnat referencyjny
tla (patrz Rysunek 6-58 na stronie 179).
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08/12/2014 01:35PM )

PRB DRV
MEDIUM

Rysunek 6-58 Sygnal referencyjny tla

Dostosuj opcje FRQ1 TRACK (klawisz A) lub FRQ2 TRACK (klawisz B)
stosownie do potrzeb, aby wybra¢ (podswietli¢) maksymalnie dwie konkretne
czestotliwosci.

Jest to przydatne przy identyfikacji réznych obserwowanych pikow.

Powoli przeskanuj obszar z wadami, uwaznie obserwujac spektrum
czestotliwos$ci (widok po prawej stronie), w szczegdlnosci komponent
amplitudowy (widok po prawej stronie u gory) [patrz Rysunek 6-59 na
stronie 180].

UWAGA |

a)

b)

c)

Koncentruj sie raczej na réznicy amplitud, niz na najwyzszych pikach. Czesto
zdarza sie, ze optymalna czestotliwoscia robocza okazuje si¢ ta zapewniajaca
najwyzszy kontrast miedzy prawidlowa a wadliwa spoina, nie zas ta o
najwyzszym piku.

Sprobuj zidentyfikowac minimalng i maksymalng przydatna czestotliwos$¢;
czesto naprawde uzyteczna jest tylko niewielka czes¢ spektrum (zwykle sa to
czestotliwo$ci u samego dotu spektrum). Korzystajac ze znacznikéw
czestotliwosci, sprobuj zlokalizowac uzyteczne wartosci ,,czestotliwosci
poczatkowej” i ,,czestotliwosci koncowej”.

Skanuj powoli, ruchem kolistym, poniewaz piki bedg sie od siebie znaczaco
ro6zni¢ w zaleznosci od potozenia sondy.
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d) Sporzadzaj notatki, praca w widoku spektrum moze bowiem by¢ dos¢
skomplikowana.

08/12/2014 01:46PM -

PRB DRV
MEDIUM

Rysunek 6-59 Widok widma czestotliwosci (prawa strona ekranu)

6. Po zidentyfikowaniu dolnego i gérnego limitu nacisnij klawisz menu MAIN

(”AMWVW), a nastepnie wprowadz te limity jako wartosci START FREQ oraz STOP
FREQ.

Analiza drugiego przejscia

Skupienie na wadach (drugie przejscie gtowicy)

€ Po wyznaczeniu dolnego i gornego limitu widma warto$ci powtdrz kroki 1-6,
tym razem skupiajac sie na réznych wadach.

I UWAGA |
a) Skanuj powoli, ruchem kolistym.

b) Rob notatki dotyczace kazdej wady, materiatu, badanej czestotliwosci itp.

c) Sprébuj znalez¢ typowe czestotliwosci umozliwiajace wykrycie réznych wad
w roznych warunkach. Czestotliwos¢ uniwersalna ma zawsze te przewagg,
Ze upraszcza procedure testowania.
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d) Wiasciwym celem znajdowania optymalnych czestotliwosci testowych jest
umozliwienie uzytkownikowi pisania wtasnych (bardzo prostych) procedur
z zastosowaniem trybu pitch-catch RF lub IMPULSE.

e) Funkgja $ledzenia czestotliwosci w praktyce rejestruje potozenie punktu na
zywo w podobny sposob, co tryb RE/IMPULSE.

Obserwuj sygnat $ledzenia czestotliwosci w widoku XY w celu okreslenia,
czy wybrane czestotliwo$ci umozliwia fatwe testowanie, czy nie (patrz
Rysunek 6-60 na stronie 181).

6.2.2

08/12/2014 01:49PM -

21.1kHz

HGAIN

AlN

Rysunek 6-60 Slad sygnatu $ledzenia czestotliwosci
Znajdowanie optymalnej czestotliwosci do inspekcji kompozytu o

strukturze plastra miodu — technika mechanicznej analizy
impedancyjnej (MIA)

Rozszerzony zakres czestotliwosci przyrzadu BondMaster PC umozliwia
uzytkownikowi zastosowanie metody MIA przy czestotliwosciach do 50 kHz.
Niniejsza procedura objasnia sposéb identyfikacji optymalnych czestotliwosci
roboczych przy opracowywaniu procedury MIA.

Materialy podlegajace inspekcji przedstawia Rysunek 6-61 na stronie 182.
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—
FL T - -

Rysunek 6-61 Materialy — znajdowanie optymalnej czestotliwo$ci za pomoca
techniki MIA

W procedurze zastosowano nastepujace produkty:

e Wzorzec referencyjny z kompozytu o strukturze plastra miodu: grubo$¢ 25 mm,
dwanascie 3-warstwowych poszy¢ gornych i dolnych z widkna szklanego,
rdzenie Nomex i z widkna szklanego. Zawiera dwa odspojenia 25 mm, dwa

rozszczepienia warstw 25 mm oraz dwa obszary 25 mm po naprawie. Nr czesci:
CHRS-1-3 [U8860626]

* Przewdd dla trybow pitch-catch i MIA, 1,83 m.
Nr czesci: SBM-CPM-P11 [U8800058]

¢ Sonda MIA prostokatna, koricdéwka 13 mm. Nr czesci: S-MP-3 [U8010011]

Wstepna konfiguracja przyrzadu BondMaster 600

1. Podlacz sonde i przewdd do ztacza PROBE przyrzadu BondMaster 600.

2. Po wyswietleniu monitu nacisnij CONTINUE (klawisz A), aby zaakceptowac
informacje dotyczace glowicy PowerLink.
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I UWAGA |
W przypadku korzystania z gtowicy innej niz PowerLink nalezy przej$¢ do menu

APPL SELECT (klawisz A) za pomoca klawisza menu ADV SETUP ().

3. Wpybierz zastosowanie Smaller Disbonds and Repair Identification, a nastepnie

nacisnij \/ , aby zaakceptowac wybor (patrz Rysunek 6-62 na stronie 183).

Smaller Dishonds and
Repair Identification

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Rysunek 6-62 Zastosowanie w identyfikacji mniejszych odspojen i napraw

Wybér czestotliwosci

1. Upewnij si¢, ze mozesz zlokalizowad wszystkie wady wzorca referencyjnego.
CAL
2. Naciénij i przytrzymaj klawisz CAL NULL (£3)), aby otworzy¢ ekran CAL
(kalibracja).
3. Dostosuj limity czestotliwosci odpowiednio do potrzeb, korzystajac z pokretta.
4. Przytrzymaj koncéwke gtowicy nad mniejsza lub najbardziej krytyczng wada, a
nastepnie nacisnij BAD PART (klawisz E) [patrz Rysunek 6-63 na stronie 184].
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08/12/2014 02:02PM )

CANCEL

] B
i

\ STOP FREQ
M 25.0kHz

Rysunek 6-63 Sygnal dla mniejszych wad

5. Przytrzymaj glowice nad obszarem bez wad, a nastepnie nacisnij opcje GOOD
PART (klawisz E) [patrz Rysunek 6-64 na stronie 184].

08/12/2014 02:02PM -

BACK
/ \ DISPLAY
b ABS AMPL

Rysunek 6-64 Sygnat dla strefy wolnej od wad

6. W razie potrzeby wybierz optymalng do swoich potrzeb czestotliwos¢ robocza,
dostosowujac opcje FREQ (klawisz D) za pomoca pokretla (patrz Rysunek 6-65
na stronie 185).

W wielu sytuacjach przyrzad BondMaster 600 automatycznie dobierze
optymalna czestotliwosc robocza. Jednak w przypadku zastosowan bardziej
ztozonych lub o wyzszym poziomie szumoéw zaleca sig wybodr czestotliwosci
recznie.
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UWAGA |

a)
b)

c)

d)

Piki ujemne powinny mie¢ priorytet wzgledem dodatnich.

W przypadku wielu pikdw pierwszy (od lewej) pik wzgledem pikéw po
stronie prawej powinien miec priorytet.

W razie watpliwosci powtorz kroki procedury wyboru czestotliwosci, dbajac
o wywieranie stalego nacisku na glowice. Jesli wyniki okazaty sig
niezadowalajace, przyczyna mogto by¢ niewlasciwe trzymanie sondy.

NIE zaleca si¢ uzycia uchwytu sondy, poniewaz moze on zafatszowac wyniki
pomiarow impedancji mechanicznej skanowanego obszaru.

08/12/2014 02:02PM [y

n BACK
\ DISPLAY
DIF AMPL

e li
FREQ
16.3kHz

Rysunek 6-65 Wybor optymalnej czestotliwosci roboczej

7. Pouzyskaniu zadowalajacej czestotliwosci nacisnij DONE (klawisz E).

Kalibracja sygnatéw

1. Po wyborze prawidlowej czestotliwosci skieruj sonde na obszar wzorca wolny od

CAL

wad, a nastepnie naciénij klawisz CAL NULL (€2).
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2. Unies sonde w powietrze, nastepnie nacisnij klawisz menu MAIN (“’MMMW)
i dostosuj warto$¢ ANGLE (klawisz E) tak, aby punkt przesunat sie¢ w gore
w widoku XY (patrz Rysunek 6-66 na stronie 186).

08/12/2014 02:03PM -

h 95 |F 86.0 |

Rysunek 6-66 Dostosowywanie kata w celu przesuniecia punktu w gore

3. W razie potrzeby nacisnij klawisz GAIN (dB) i dostosuj warto$é GAIN tak, aby
punkt sygnalu powietrznego pozostal na ekranie (patrz Rysunek 6-67 na
stronie 187).

I UWAGA |

Glowice MIA wykazuja bardzo wysoka czutos¢ w zakresie od 10 kHz do 18 kHz,
mozna zatem spodziewac sig, ze stosowane wzmocnienia bedg duzo stabsze; moga to
by¢ na przyktad warto$ci na poziomie okoto 25 dB.
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08/12/2014 02:.04PM )

h 6.8 |r 850 |

EREQ
N 16.3kHz

ANGLE
19.0deg

Rysunek 6-67 Dostosowywanie wartosci GAIN do punktu sygnalu powietrznego

4. Umies¢ koncowke gtowicy w obszarze wolnym od defektéw, nacisnij ponownie
CAL

klawisz CAL NULL (€2)), a nastepnie powoli przeskanuj obszar defektéw;
dopilnuj przy tym, aby proces wykrywania przebiegal w sposéb zadowalajacy,
a w razie potrzeby dostosuj wartosci GAIN, H GAIN lub V GAIN

(patrz Rysunek 6-68 na stronie 187).

08/12/2014 02:05PM [y

h 1.0 |F 345.0]

- B

ANGLE
19.0deg

Rysunek 6-68 Drugie skanowanie obszaru defektow
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7. Oprogramowanie BondMaster PC

Oprogramowanie BondMaster PC umozliwia wykonywanie operacji na zapisanych
danych, rejestrowanie zawarto$ci ekranu, aktualizacje oprogramowania przyrzadu
BondMaster 600, tworzenie plikow PDF, wydawanie przyrzadowi polecen, zdalne
sterowanie przyrzadem, odblokowywanie opcji przyrzadu oraz tworzenie

i odtwarzanie kopii zapasowych przyrzadu BondMaster 600.

Program BondMaster PC jest dotaczony na ptycie CD-ROM do przyrzadu
BondMaster 600 jako element jego standardowego wyposazenia. Program ten
umozliwia komputerowi osobistemu (PC) komunikowanie si¢ z przyrzadem
BondMaster 600.

7.1 Komunikacja USB

Domyslnym protokotem komunikacyjnym przyrzadu BondMaster 600 jest USB 2.0.

7.2  Rejestrowanie zawartosci ekranu za pomocga
oprogramowania BondMaster PC

Oprogramowanie BondMaster PC umozliwia rejestrowanie zawartosci ekranu
podczas pracy z przyrzadem BondMaster 600. Informacje o rejestrowaniu zawartosci
ekranu bez uzycia oprogramowania BondMaster PC zawiera sekcja , Ukryta funkcja
— rejestracja zawartosci ekranu” na stronie 83.

Aby zarejestrowa¢ obraz zawartosci ekranu za pomoca oprogramowania BondMaster PC

1. Uruchom oprogramowanie BondMaster PC.
2. Podlacz przewod USB miedzy komputerem PC a przyrzadem.
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3. W menu Device wybierz opcje Capture Screen (patrz Rysunek 7-1 na
stronie 190).

Zostanie otwarte okno dialogowe Capture Screen (patrz Rysunek 7-2 na

stronie 191).
BONDMASTER
|Fi|e Device | Utilities  Misc  Help

| "\i Import from Device 3

Export to Device
i File Ls *)

File Manager...

Issue Command...

Remote Contraol...

Unlack Options...

Rysunek 7-1 Menu Device w oprogramowaniu BondMaster PC

4. W oknie dialogowym Capture Screen kliknij przycisk Start Capture (patrz
Rysunek 7-2 na stronie 191).
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((__start Capture_]) Close |

Rysunek 7-2 Okno dialogowe Capture Screen

5.  Gdy oprogramowanie BondMaster PC uzyska juz aktualny obraz z ekranu
przyrzadu, wykonaj nastepujace czynnosci:

€ Skopiuj obraz do schowka komputera PC.
LUB

Zapisz obraz na dysku twardym komputera PC lub innym no$niku.
7.3  Uaktualnianie oprogramowania przyrzadu

Oprogramowanie BondMaster PC umozliwia uaktualnienie oprogramowania
przyrzadu BondMaster 600 za posrednictwem potaczenia USB. Uaktualnienie
oprogramowania przyrzadu nalezy najpierw pobrac z internetu lub w inny sposob,
a nastepnie zapisa¢ w pliku na komputerze PC.

Aby uaktualni¢ oprogramowanie przyrzadu BondMaster 600

=
1. Dwukrotnie nacié$nij klawisz menu ADV SETUP ().
2. Nacisnij klawisz D, aby wybra¢ menu ABOUT (patrz Rysunek 7-3 na stronie 192).
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S —————)
05/20/2014 09:41 == I
app 0.1

SYSTEM

SETUP..

UNLOCK

OPTIONS..

ABOUT..

[ e e— |

Rysunek 7-3 Menu ABOUT

3. Nacisnij klawisz C, aby wybra¢ menu UPGRADE (patrz Rysunek 7-4 na
stronie 192).

UPGRADE

Rysunek 7-4 Menu UPGRADE

4. Podtacz tadowarke akumulatora do przyrzadu BondMaster 600.

Zostanie wyswietlony komunikat informujacy o tym, czy fadowarka akumulatora
jest podiaczona (patrz Rysunek 7-5 na stronie 193 i Rysunek 7-6 na stronie 193).
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UPGRADE

UPGRADE SOFTWARE

Please connect AC Charger

Rysunek 7-5 Komunikat informujacy o tym, ze fadowarka akumulatora nie jest
podiaczona

UPGRADE L

UPGRADE SOFTWARE

Please Use Upgrade Utility on PC

1
H
|

Rysunek 7-6 Komunikat informujacy o tym, ze tadowarka akumulatora jest
podiaczona

I UWAGA |
Proces uaktualniania oprogramowania nie rozpocznie si¢, dopdki fadowarka
akumulatora BondMaster 600 nie zostanie podigczona do przyrzadu BondMaster 600.

5. W menu Utilities oprogramowania BondMaster PC wybierz opcje Upgrade
(patrz Rysunek 7-7 na stronie 194).
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Zostanie otwarte okno dialogowe Upgrade Device (patrz Rysunek 7-8 na
stronie 194).

BONDMASTER

Misc

Utilities Help

Backup

Restore...
( Upgrade.. )

4 [ User Information

File LocatlurE

& Files

o Default User Info

Rysunek 7-7 Menu Utilities

Device must be in the UPGRADE SOFTWARE Mode

Execute the

1. Press SETUP ADV Butt SETUP 2 Menu.

2. Press D Button to select the About .. Menu,

3. Press C Button to select the UPGRADE Menu.

Bin Selection

BIN Files Location: CiAUsers\andrewknoll\Desktop\B600-SWN\S-29-14 E]
FPGA

c ll\Desktop\B600-SW\5-29-14\Beethoven_102bin
Application File:

oven_VER A 0bin

FPGA File

Status:

C=)

Rysunek 7-8 Okno dialogowe Upgrade Device

6. W obszarze Bin Selection okna dialogowego Upgrade Device wybierz
lokalizacje oprogramowania przyrzadu BondMaster 600, a nastepnie wybierz
opcje Application i FPGA (patrz Rysunek 7-8 na stronie 194).

7. Kliknij przycisk Start, aby rozpocza¢ aktualizacje.

8. Po ukonczeniu procesu aktualizacji wylacz przyrzad BondMaster 600 i wiacz go
z powrotem, aby aktywowac uaktualnienie.

194 Rozdziat7



DMTA-10045-01PL, Wer. 4, Wrzesien 2022

74  Tworzenie plikow PDF

Oprogramowanie BondMaster PC umozliwia eksportowanie raportéw z inspekcji na
dysk twardy komputera PC lub inne urzadzenie pamieci masowej Mozna utworzy¢
osobny plik PDF z wybranych danych albo wyeksportowac wszystkie dane do
szeregu plikow PDF.

W przypadku wybrania opcji Export All Files As Adobe Acrobat (PDF) wszystkie
dane zapisane w przyrzadzie BondMaster 600 zostang automatycznie wybrane

i postuza do utworzenia odrebnych plikoéw PDF, ktdre zostang zapisane we
wskazanej lokalizacji. Po zakoniczeniu procesu poszczegolne pliki PDF mozna
przegladac i drukowac za pomoca programu Adobe Acrobat lub réwnowaznego.
Wazne jest, aby wybrac¢ folder docelowy (do ktorego pliki beda eksportowane) przed
wyeksportowaniem danych do pliku PDF.

Aby utworzy¢ jeden plik PDF z wybranych danych

€ Wybierz plik w lewym panelu okna oprogramowania BondMaster PC (patrz
Rysunek 7-9 na stronie 195), a nastepnie wybierz polecenie Export As > PDF
(patrz Rysunek 7-10 na stronie 196).

BONDMASTER PC

File Device Utilities  Misc
ek A TR B | e
e o) =T e Tt
File Locatior*:C:\Users\andrew.knoll\

4 [§ Data

& Files

4 [ User Information

I o Default User Info

Rysunek 7-9 Pliki w lewym panelu okna oprogramowania BondMaster PC
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[ BONDMASTER PC

File

|

w

& 2 X

Device  Utilities  Misc  Help

New 3

Export All Files As Adobe Acrobat (PDF)...

—— Wyboér do eksportu wszystkich
‘ plikow

Expaort As

3

Wybor do eksportu jednego pliku

Rysunek 7-10 Menu plikow

Aby wyeksportowa¢ wszystkie dane przy uzyciu opcji Export All Files As Adobe Acrobat
(PDF)

€ W menu File oprogramowania BondMaster PC wybierz opcje Export All Files As
Adobe Acrobat (PDF) [patrz Rysunek 7-10 na stronie 196].

7.5 Polecenia

Oprogramowanie BondMaster PC umozliwia wydawanie pojedynczych polecen
odczytu, zapisu lub wykonania.

Aby wyswietli¢ liste wszystkich polecen

€ W menu Help wybierz polecenie Remote Command (patrz Rysunek 7-11 na

stronie 197).

W osobnym oknie, w domyslnej przegladarce plikow PDF, zostanie otwarta lista

polecen.
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BONDMASTER
Hel

( Remote Command...)

@) About.

| image(pata) |

[T Files

4 [ User Information

I o Default User Info

Rysunek 7-11 Wybieranie polecenia zdalnego

Aby wydac¢ polecenia zdalne

1. W menu Device wybierz polecenie Issue Command (patrz Rysunek 7-12 na

stronie 197).
Zostanie otwarte okno dialogowe Issue Command (Rysunek 7-13 na stronie 198).

BONDMASTER

Misc

Utilities Help

Import from Device 3

*-; Export to Device

File Manager...

Issue Command...

Remote Control...

Capture Screen...

Unlock Options...

Rysunek 7-12 Menu Device — Issue Command

2. W oknie dialogowym Issue Command wprowadz polecenie (patrz Rysunek 7-13
na stronie 198).
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Enter a Command

FR1?
|

Result

1.0MHz
OK

Y cesr || ciese |

Rysunek 7-13 Okno dialogowe Issue Command

I UWAGA |
Wyréznia sie polecenia odczytu (R), zapisu (W) i wykonywania (X). Tabela 5 na
stronie 199 zawiera liste polecen i format, w jakim musza by¢ zapisywane.

3. W oknie dialogowym Issue Command kliknij przycisk Send (patrz Rysunek 7-13
na stronie 198).

LUB

Nacisnij klawisz Enter na klawiaturze komputera PC.

Zdalne polecenia BondMaster 600 zapisywane sa zgodnie z nastgpujaca konwencja:

* Polecenia odczytu (R) konicza si¢ znakiem ,,?”
Przyktad: ANG?

* Polecenia zapisu (W) zawieraja znak ,,=", po ktérym nastepuje wartos¢, bez spacji
Przyktad: ANG=45

* Polecenia wykonania (X) sktadaja sig tylko z nazwy polecenia
Przykitad: DLB
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I UWAGA

Kazde polecenie koniczy sie znakami CR i LF (wprowadzanymi w postaci ,, \r\n”).
Wszelkie spacje w poleceniu zapisu (W) nalezy zastepowac znakami podkreslenia.

Na przyktad FRQ NEG nalezy zapisa¢ jako FRQ_NEG.

Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600

ADW Czas trwania R/W 0,000 10,000
alarmu
ANG Kat1 R/W 0,000 359,900
ANI Krokowy przyrost R 0,100 n.d.
kata
ASE Wymazywanie R/W ON/OFF
przy przemiataniu
AST Czas autom. R/W 0,005 10,000
przemiatania
AUE Autom. R/W ON/OFF
wymazywanie po
Null
ALC Stan alarmu R ON/OFF
ALMXY1 Alarm, typ 1 R/W | OFF/FRQ_NEG/FRQ_POS
ALMXY1SHAPE Alarm, ksztatt 1 R/W | BOX/SECTOR/CIRCLE
ALMXY1BTOP Alarm, gérapolal | R/W 0,0 100,0
ALMXY1BBOT Alarm, dét pola 1 R/W 0,0 100,0
ALMXY1BLEFT Alarm, lewa R/W 0,0 100,0
strona pola 1
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Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600 (cigg dalszy)

ALMXY1BRIGHT Alarm 1, prawa R/W 0,0 100,0
strona pola

ALMXY1SIDIA Alarm, srednica R/W 7,0 263,0
wewnetrzna
wycinka 1

ALMXY1SODIA Alarm, srednica R/W 7,0 263,0
zewnetrzna
wycinka 1

ALMXY1SSANG Alarm, kat R/W 0,0 359,0
poczatkowy
wycinka 1

ALMXY1SEANG Alarm, kat R/W 0,0 359,0
koncowy
wycinka 1

ALMXY1CRAD Alarm, promien R/W 0,0 50,0
okregu 1

ALMXY1CHOR Alarm, okrag R/W 0,0 99,5
poziomo 1

ALMXY1CVER Alarm, okrag R/W 0,0 99,5
pionowo 1

ALMXY2 Alarm, typ 2 R/W | OFF/FRQ_NEG/FRQ_POS

ALMXY2SHAPE Alarm, ksztatt 2 R/W | BOX/SECTOR/CIRCLE

ALMXY2BTOP Alarm, gérapola2 | R/W 0,0 100,0

ALMXY2BBOT Alarm, dét pola 2 R/W 0,0 100,0

ALMXY2BLEFT Alarm, lewa R/W 0,0 100,0
strona pola 2
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Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600 (cigg dalszy)

ALMXY2BRIGHT Alarm, prawa R/W 0,0 100,0
strona pola 2

ALMXY2SIDIA Alarm, srednica R/W 7,0 263,0
wewnetrzna
wycinka 2

ALMXY2SODIA Alarm, s$rednica R/W 7,0 263,0
zewnetrzna
wycinka 2

ALMXY2SSANG Alarm, kat R/W 0,0 359,0
poczatkowy
wycinka 2

ALMXY2SEANG Alarm, kat R/W 0,0 359,0
koncowy
wycinka 2

ALMXY2CRAD Alarm, promien R/W 0,0 50,0
okregu 2

ALMXY2CHOR Alarm, okrag R/W 0,0 99,5
poziomo 2

ALMXY2CVER Alarm, okrag R/W 0,0 99,5
pionowo 2

ALMSCN Alarm, typ: skan R/W | OFF/FRQ_NEG/FRQ_POS

ALMSCNCHN Alarm, kanat R/W n.d. n.d.
skanu

ALMSCNTOP Alarm, gora skanu | R/W n.d. n.d.

ALMSCNBOT Alarm, dét skanu R/W n.d. n.d.

ALMSPC Alarm, typ: R/W | OFF/FRQ_NEG/FRQ_POS
widmo
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Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600 (cigg dalszy)

ALMSPCCHN Alarm, kanat R/W | AMPLITUDE/PHASE
widma

ALMSPCTOP Alarm, géra R/W 0,0 100,0
widma

ALMSPCBOT Alarm, dét widma | R/W 0,0 100,0

ALMSPCLEFT Alarm, lewa R/W 0,0 100,0
strona widma

ALMSPCRIGHT Alarm, prawa R/W 0,0 100,0
strona widma

ALMR Alarm, typ: RF R/W | OFF/FRQ_NEG/FRQ_POS

ALMRFTOP Alarm, gora RF R/W 0,0 100,0

ALMRFBOT Alarm, d6t RF R/W 0,0 100,0

BAT Przewidywana R 0 100
pojemnos¢
akumulatora

BATT Przewidywana R 0 100
pojemnos¢
akumulatora

BCP Akumulator R TRUE/FALSE
natadowany

BMP Zrzut ekranu X n.d. n.d.

CCT Czas R/W 2,5 120,0
przechwytywania

CDM Trybwyswietlania | R/W | ABS_AMPL, ABS_PHAS,
kalibracji DIF_AMPL lub DIF_PHAS

CLB Jasnos¢ koloru R/W |0, 25,50,75, 100
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Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600 (cigg dalszy)

CSH Schemat kolorow R/W | DEFAULT, OUTDOORS,
RED, GREEN, BLUE,
PINK, CLASS, OFFICE
CNL Ustawienie ciagle R/W | OFF/0,2 Hz/0,5 Hz/1,0 Hz
Null
CTE Czas R/W 0,0 60,0
wymazywania
prezentacji
CYC Cykle R/W 1 10
DAL Lokalizacja R/W 1 Liczba
danych wpisoéw
w rejestrze
danych
DAN Nazwa danych R/W | Poprawna nazwa
w rejestrze danych
DAS Przesytanie/pobier R n.d. n.d.
anie tylko danych
DAT Data zegarowa R MM/DD/RRRR
DD/MM/RRRR

w zaleznosci od
konfiguracji systemu

DAY Dzien R/W 1 31

DCM Tryb R/W | INSTANT/DELAYED
przechwytywania

DEF Status danych - R n.d. n.d.
blok.

DLB Kopia zapasowa X n.d. n.d.
rejestru danych
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Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600 (cigg dalszy)

DLR Odtwarzanie X n.d. n.d.
rejestru danych

DSC Opis glowicy R Lancuch opisu glowicy
PowerLink

DLRC Liczba plikow R 0 502
kopii zapasowej
na zewnetrznej
karcie SD

ERS Wymazanie X n.d. n.d.
ekranu

EXH Zewnetrzny R/W ON/OFF
sygnat dzwiekowy

FILEREADXML?\2 Odczyt pliku R n.d. n.d.
w formacie XML
z grubosciomierza

FILEWRITEXML=\2 | Zapis pliku W n.d. n.d.
XML do
grubo$ciomierza

F1T Sledzenie R/W | OFF albo warto$¢ miedzy
czestotliwosci 1 czestotliwodcig

poczatkowa a koricowa

F2T Sledzenie R/W | OFF albo warto$¢ miedzy

czestotliwosci 2 czestotliwoscig
poczatkowa a koncowa

FLO Filtr R/W 10,0 2500,0
dolnoprzepustow
y czestotliwosci

FRQ Czestotliwos¢ 1 R/W 10 12000000

204 Rozdzial7




DMTA-10045-01PL, Wer. 4, Wrzesier: 2022

Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600 (cigg dalszy)

FRZ Zamrozenie X n.d. n.d.
ekranu
FSP Czestotliwosc R/W | PC(RF): 1,0-50,0
konicowa SWEPT: 5,0-100,0
MIA: 1,0-10,0
RESON: 1,0-500,0
FST Czestotliwosc R/W | PC(RF): 1,0-50,0
poczatkowa SWEPT: 5,0-100,0
MIA: 1,0-10,0
RESON: 1,0-500,0
GMD Tryb R/W | PC_(RF)
grubosciomierza PC_SWEPT
MIA
RESON
GN1 Wzmocnienie R/W 0,0 100,0
czestotliwosai 1
GRT Typ siatki R/W | OFF
10x10
FINE
COARSE
WEB
GTP Pozycja bramki R/W | AUTO albo 0-7920,0
GTIT Typ bramki R/W | SINGLE
DUAL
GAGECONFIGDATE | Data wysytki R MM/DD/RRRR
grubosciomierza
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Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600 (cigg dalszy)

GAGEINITDATE Data pierwszego R MM/DD/RRRR
wigczenia
zasilania
grubo$ciomierza
HGN Wzmocnienie poz. R/W 0,0 100,0
czest. 1
HPO Pozycja pozioma R/W -16 116
HR. Godziny R 0 23
HRN Glosnosé dzwieku | R/W ON/OFF
alarmowego
HWV Wersja sprzetu R DxDDDD, gdzie D jest
znakiem ze zbioru 0-9, A-F
HW Wersja sprzetu R DxDDDD, gdzie D jest
znakiem ze zbioru 0-9, A-F
ISN Numer seryjny R n.d. n.d.
przyrzadu
KEY Polecenie uzycia Y MAIN/DISPLAY/ALARM/
klawisza MEMORY/SETUP/NUL/E
RASE/ SAVE/FREEZE/
AUTO-LIFT/REF/GAIN/
RUN/ENTER/ESCAPE/
NEXT/ FULL_NEXT/
A/B/C/D/E
KNOB Polecenie uzycia Y CCW/CW/UP/DOWN
pokretta
KER Wymaz X n.d. n.d.
wys$wietlacz
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Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600 (cigg dalszy)

LAN Jezyk R/W | GERMAN/JAPANESE/
CHINESE/RUSSIAN/
SWEDISH/ITALIAN/
PORTUGUESE/
NORWEGIAN/
HUNGARIAN/POLISH/
DUTCH/ CZECH
LDN Lokalizacja R Maks. liczba plikow
ostatnio
wprowadzonych
danych
LPN Lokalizacja ostatnio R Maks. liczba plikow
wprowadzonych
danych
LNS Status Powerlink R n.d. n.d.
MIN Minuty R/W 0 59
MON Miesigc R/W 1 12
MPC Klasa gtowicy R Lancuch opisujacy klase
Powerlink
MPD Tryb gtowicy R Lancuch opisujacy tryb
Powerlink
MPS Nr seryjny R Lancuch znumerem
glowicy Powerlink seryjnym
NAM Nazwa przyrzadu R B600/B600M
OPTIONSKEY Klucz ustawienia Lancuch z poprawnym
opgji kodem
PCM Separator R/W | PERIOD (.)/COMMA (,)
dziesietny
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Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600 (cigg dalszy)

PDR Wysterowanie R/W | LOW/MEDIUM/HIGH
napedu gltowicy
PEF Status programu R n.d. n.d.
PGL Lokalizacja Nazwa wybranego pliku
programu
PGM Przestanie/pobrani | R/W n.d. n.d.
e programu
PGN Nazwa programu | R/W | Nazwa wybranego pliku
PRE Przedwzmacniacz R/W ON/OFF
POWERUP Laczny czas pracy R Liczba
PRINTSCREEN Zrzut ekranu R n.d. n.d.
REC Rejestracja R/W 01 60,0
RDI Prad akumulatora R n.d. n.d.
przyrzadu
RDV Napigcie R n.d. n.d.
akumulatora
przyrzadu
RLK Blokada R ON/OFF
RT1 Typ odczytu 1 R/W | OFF
AMP_VMAX
VP-P
HP-P
Phase
Amp_p-p
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Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600 (cigg dalszy)

RT2 Typ odczytu 2 R/W | OFF
AMP_VMAX
VP-P
HP-P
Phase
Amp_p-p
RL1 Lokalizacja R/W | TOP_LEFT
odezytu 1 TOP_RIGHT
LEFT
RIGHT
BOT_CNTR
BOT_RIGHT
RL2 Lokalizacja R/W | TOP_LEFT
odczytu 2 TOP_RIGHT
LEFT
RIGHT
BOT_CNTR
BOT_RIGHT
RUNTIME Laczny czas R n.d. n.d.
dziatania
SCT Czas skanowania R/W n.d. n.d.
SEC Sekundy R/W 0 59
SNO Numer seryjny R | XXOXXXXXX-XXXX-XXXX,
grubosciomierza gdzie X jest znakiem 0-9,
A-F
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Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600 (cigg dalszy)

SRT Tempo R/W | LOW
przemiatania MEDIUM
HIGH
SW Wersja R n.d. n.d.
oprogramowania
TIM Czas zegarowy R XXXX
TGT Pozycja bramki R/W 0 59
TMD Tryb Sledzenia R/W DOT/BOX
TMW Okno czasowe R/W ON/OFF
Ull Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 1 bez spacji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,,{”
Ul2 Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 2 bez spacji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,{”
UI3 Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 3 bez spacji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,{”
Ul4 Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 4 bez spacji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,,{”
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Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600 (cigg dalszy)

Ul5 Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 5 bez spagcji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,,{”
Ule6 Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 6 bez spacji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,{”
18] V4 Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 7 bez spacji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,{”
UI8 Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 8 bez spacji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,,{”
[8)8) Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 9 bez spacji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,,{”
UI10 Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 10 bez spacji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,,{”
Ull1 Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 11 bez spacji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,,{”
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Tabela 5 Polecenia zdalne przyrzadu BondMaster 600 (cigg dalszy)

Ul12 Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 12 bez spacji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,,{”
UI13 Informacja R/W | Maks. 40 znakéw —
uzytkownika 13 bez spacji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,,{”
Ull4 Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 14 bez spacji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,{”
UI15 Informacja R/W | Maks. 40 znakow —
uzytkownika 15 bez spagcji
Zamiast spacji nalezy
uzywac znaku ,,{”
VAP Trwato$¢ zmiennej | R/W 0,0 10,0
VER Wersja R n.d. n.d.
oprogramowania
VGN Wzmocnienie R/W 0,0 60,0
pion. czest. 1
VPO Pozycja w pionie R/W 0 100
VER_PIC Wersja PIC R n.d. n.d.
WD1 Szerokosc¢ 1 R/W 360 10000
YR Rok R/W 2013 2100
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7.6  Zdalne sterowanie

Oprogramowanie BondMaster PC umozliwia zdalne sterowanie przyrzadem
BondMaster 600. Jest to szczegolnie przydatne, gdy przyrzad uzywany jest
w komorach goracych instalagji jadrowych (komorach, w ktérych obecne jest
promieniowanie) lub w celach szkoleniowych.

Funkcje zdalnego sterowania w oprogramowaniu BondMaster PC wtacza sie, klikajac
opcje Remote Control w menu Device (patrz Rysunek 7-12 na stronie 197). W oknie
dialogowym Remote Command zostanie wyswietlony obraz przedstawiajacy panel
przedni przyrzadu BondMaster 600, wraz z jego przyciskami i wyswietlaczem. Teraz
mozna sterowaé przyrzadem tak samo, jak gdyby byt fizycznie dostepny (patrz
Rysunek 7-14 na stronie 214).

| UWAGA |

Aby wyswietli¢ zawartos$¢ ekranu przyrzadu, nalezy najpierw klikna¢ przycisk
Refresh Screen w oknie dialogowym Remote Command (patrz Rysunek 7-14 na
stronie 214). Do jednoczesnej weryfikacji ustawien nalezy uzywac wyswietlacza
przyrzadu BondMaster 600 lub monitora zewnetrznego.
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‘Command Send:

Status:

Rysunek 7-14 Okno dialogowe Remote Command

Funkcje pokretta podczas sterowania recznego

W trybie sterowania recznego pokretlo jest podzielone na dwie czesci. Klikniecie
gornej potowy pokretla zwigksza wartos¢ ustawienia, a kliknigcie jego dolnej polowy
zmniejsza warto$¢ ustawienia (patrz Rysunek 7-15 na stronie 215).
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mniejszenie

BONDMASTER 600

Rysunek 7-15 Funkcje pokretta

7.7  File Manager

Menedzer plikéw w oprogramowaniu BondMaster PC umozliwia zmiane nazw,
usuwanie i przywotywanie plikéw przechowywanych w przyrzadzie
BondMaster 600.

Aby uzyskac¢ dostep do menedzera plikow

€ W menu Device oprogramowania BondMaster PC wybierz opcje File Manager
(patrz Rysunek 7-16 na stronie 216).

Zostanie otwarte okno dialogowe Manage File (patrz Rysunek 7-17 na
stronie 216).
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| BONDMASTER PC

Utilities  Misc  Help

Import from Device 3

*-; Export to Device

=

File Manager...

P

Issue Command...

Remote Control...

Capture Screen...
Unlock Options...

m

Rysunek 7-16 Polecenie File Manager

File List:

(Create Date Mode
11/08/2013 10:30a

File Name

2 1929 26 01/13/2013 07:29p EDDY

m ] v

Refresh ile List | [ Delete | [ Remame || Recall || Close |

Rysunek 7-17 Okno dialogowe Manage File

Dostepne sa nastepujace funkgcje:

— Delete — usuwanie plikéw z przyrzadu BondMaster 600.

— Rename — zmiana nazwy plikéw w przyrzadzie BondMaster 600, co jest
szczegolnie przydatne, gdy nazwy plikow powinny odzwierciedla¢
konkretna inspekcje lub klienta.

— Recall — przywotanie pliku z przyrzadu BondMaster 600.
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— Refresh File List — od$wiezenie listy plikow w oprogramowaniu

BondMaster PC.

Aby usunaé plik z przyrzadu BondMaster 600

1. W oknie dialogowym Manage File wybierz plik, ktéry ma zosta¢ usuniety, a
nastepnie kliknij przycisk Delete (patrz Rysunek 7-17 na stronie 216).

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Confirmation z prosba o potwierdzenie
polecenia usuniecia pliku z przyrzadu (patrz Rysunek 7-18 na stronie 217).

2. Kliknij przycisk Yes, aby potwierdzi¢ usuniegcie pliku.
LUB
Kliknij przycisk No, aby anulowa¢ usuniecie pliku.

I UWAGA |

Klikniecie przycisku Yes w oknie dialogowym Confirmation spowoduje

nieodwracalne usuniecie pliku.

B3 Manage File

e

File Name (Create Date
11/08/2013 10:30a

| File List:

2 19 29 26 01/13/2013 07:29p

Confirmation { ‘

Are You Sure You Want to DELETE the Selected File on the Device?

Yes No

Mode
EDDY
EDDY

n

] »

Refresh File List__ | [ Delete | [ Rename || Recall

][ Close |

Rysunek 7-18 Okno dialogowe Confirmation dotyczace usuwania pliku
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Aby zmieni¢ nazwe pliku w przyrzadzie BondMaster 600

1. W oknie dialogowym Manage File wybierz plik, ktérego nazwe chcesz zmienic,
a nastepnie kliknij przycisk Rename (patrz Rysunek 7-17 na stronie 216).

Zostanie otwarte okno dialogowe Rename (patrz Rysunek 7-19 na stronie 218).

B -‘

New Name:

f10_30.00

Cancel ‘

Rysunek 7-19 Okno dialogowe Rename

2. W oknie dialogowym Rename wprowadz nowa nazwe pliku.

Domyslnie przyrzad BondMaster 600 dodaje do nazwy pliku znacznik czasu
w formacie wojskowym GG_MM_SS (Godzina_Minuta_Sekunda).

3. Kliknij przycisk OK, aby zapisa¢ nowa nazwe pliku.

Aby przywota¢ plik z przyrzadu BondMaster 600

1. W oknie dialogowym Manage File wybierz plik, ktory chcesz przywotac,
a nastepnie kliknij przycisk Recall (patrz Rysunek 7-17 na stronie 216).

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Confirmation z prosba o potwierdzenie
polecenia przywotania wybranego pliku (patrzRysunek 7-20 na stronie 218).

Are You Sure You Want to RECALL the Selected File on the Device?

e

Rysunek 7-20 Komunikat z prosba o potwierdzenie przywotania

2. Kliknij przycisk Yes, aby potwierdzi¢ przywotanie pliku.
LUB
Kliknij przycisk No, aby anulowac przywotanie pliku.

218 Rozdzial7



DMTA-10045-01PL, Wer. 4, Wrzesien 2022

| UWAGA |

Klikniecie przycisku Yes w celu przywolania pliku zapisanego w przyrzadzie
spowoduje nadpisanie wszystkich wczesniejszych ustawien; operacji tej nie mozna
cofnad.

Aby ods$wiezy¢ liste plikow programoéw

€ W oknie dialogowym Manage File kliknij przycisk Refresh File List (patrz
Rysunek 7-17 na stronie 216).

7.8  Odblokowywanie opcji

Oprogramowanie BondMaster PC umozliwia odblokowywanie funkgcji
oprogramowania BondMaster 600 za posrednictwem klucza licencyjnego
zakupionego w firmie Evident. Wszystkie modele przyrzadu BondMaster 600 sg
identyczne pod wzgledem sprzetowym i zdolne do realizacji wszystkich funkcji. W
prosty sposob mozna uzupetni¢ funkcje posiadanego przyrzadu, korzystajac z opgji
Unlock Options w oprogramowaniu BondMaster PC. W celu odblokowania funkgji
nie trzeba oddawac przyrzadu do serwisu.

Aby odblokowac¢ opcje

1. W menu Device oprogramowania BondMaster PC wybierz opcje Unlock
Options (patrz Rysunek 7-21 na stronie 220).

Zostanie otwarte okno dialogowe Unlock Options (patrz Rysunek 7-22 na
stronie 220).
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.| BONDMASTER PC
IFiIe Device | Utilities  Misc Help

u Import from Device 3

4; Export to Device

File Manager...

T T

Issue Command...

Remote Control...

Capture Screen...

Unlock Options...

m

Rysunek 7-21 Polecenie Unlock Options

2. W oknie dialogowym Unlock Options wprowadz klucz licencyjny, a nastepnie
kliknij przycisk OK.

Enter a License Key to unlock instrument options:

Serial #013C-20AF-80C9-D&87 Ck Cancel I

Rysunek 7-22 Okno dialogowe Unlock Options

3. Wpylacz, a nastepnie z powrotem wilacz przyrzad BondMaster 600.

Po wylaczeniu i wlaczeniu zasilania funkcje przyrzadu BondMaster 600 sa
odblokowane i gotowe do uzycia.

7.9  Kopie zapasowe

Oprogramowanie BondMaster PC umozliwia fatwe tworzenie kopii zapasowych
i klonowania plikéw z przyrzadu BondMaster 600. Plik kopii zapasowej jest
przechowywany na karcie pamieci microSD przyrzadu BondMaster 600, ktérego
zawarto$¢ zostata skopiowana.
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Aby utworzy¢ kopie zapasowa zawartosci przyrzadu BondMaster 600

1. Upewnij sig, ze karta microSD jest wlozona do przyrzadu BondMaster 600
(patrz Rysunek 7-23 na stronie 221).

— A ( e |
Karta MicroSD Imgs W e — Gniazdo karty
‘ \ microSD
\ f,. \ a

Rysunek 7-23 Polozenie karty microSD

2. W menu Utilities oprogramowania BondMaster PC wybierz polecenie Backup
(patrz Rysunek 7-24 na stronie 221).

Zostanie otwarte okno dialogowe Backup (patrz Rysunek 7-25 na stronie 222).

. BONDMASTER PC

File  Device |Utilities | Misc Help

g Q; = ( Backup )
Restore...
File Locaﬁor@

Upgrade...

3
R

M

j=)
&

4 [§ Data

& Files H

4 2 e Trfarmaatinn

Rysunek 7-24 Polecenie Backup
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3.

W oknie dialogowym Backup kliknij przycisk Start.

Click the Start Button to Start the Backup Process.
Start Close

Rysunek 7-25 Okno dialogowe Backup (rozpoczynanie)

Gdy pojawi sie okno dialogowe Confirmation (patrz Rysunek 7-26 na
stronie 222), kliknij przycisk OK, aby rozpocza¢ proces tworzenia kopii
Zapasowej.

WARNING: Backup will save all the Files from this Device te the 5D Card.

To BACKUP this Device. Click OK, To Quit, Click Cancel.

Rysunek 7-26 Okno dialogowe Confirmation sluzace do potwierdzania
rozpoczecia kopiowania

Po zakonczeniu tworzenia kopii zapasowej kliknij przycisk Close
(patrz Rysunek 7-27 na stronie 222).

Backup Completed: 19 File(s) are backup.

Rysunek 7-27 Okno dialogowe Backup (konczenie)
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7.10 Odtwarzanie

Oprogramowanie BondMaster PC umozliwia tatwe odtwarzanie i klonowanie plikow
przyrzadu BondMaster 600 przy wykorzystaniu utworzonego wczesnie pliku kopii
zapasowej, ktory zapisany zostal na zewnetrznej karcie microSD przyrzadu. Plik
kopii zapasowej jest przechowywany poza pamieciag wewnetrzna przyrzadu, zatem
w razie potrzeby mozna go uzy¢ do nadpisania (zastagpienia) informacji
przechowywanych wewnetrznie. Korzystajac z pliku kopii zapasowej, mozna
réowniez sklonowac¢ pliki przyrzadu, aby utworzy¢ ich doktadna kopie, a nastepnie
przenies¢ je na inny przyrzad.

Aby odtworzy¢ zawartos¢ przyrzadu BondMaster 600

1. Upewnij sig, ze karta microSD jest wlozona do przyrzadu BondMaster 600
(patrz Rysunek 7-23 na stronie 221).

2. W menu Utilities oprogramowania BondMaster PC wybierz polecenie Restore
(patrz Rysunek 7-28 na stronie 223).

Zostanie otwarte okno dialogowe Restore (patrz Rysunek 7-29 na stronie 223).

. BONDMASTER PC

File  Device |Utilities | Misc Help
Ty 4\; = Backup E
Restore...
File Locaﬁor*:c:\l %
Upgrade... I
4 [ Data Ed HDa
5 Files

4 2 e Trfarmaatinn

Rysunek 7-28 Polecenie Restore

3. W oknie dialogowym Restore kliknij przycisk Start.

Click the Start Button to Start the Restore Process.

Stat | Close | I

Rysunek 7-29 Okno dialogowe Restore (rozpoczynanie)
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4. Gdy pojawi sie okno dialogowe Confirmation (patrz Rysunek 7-30 na
stronie 224), kliknij przycisk OK, aby rozpocza¢ proces odtwarzania.

'WARNING: Restore will erase all Data on this Device. Device will be Shutdown
After Restore.

| 7o Restore the Device. Click 0K, To Qut, Click Cancel.

Rysunek 7-30 Okno dialogowe Confirmation stuzace do potwierdzania
rozpoczecia odtwarzania

I UWAGA |
Przywracanie powoduje wymazanie calej zawartosci pamieci wewnetrznej
i zastapienie jej danymi z zewnetrznej karty microSD.

5. Po zakoniczeniu odtwarzania kliknij przycisk Close (patrz Rysunek 7-31 na
stronie 224).

Restore Completed 16 File(s)

Close | I

Rysunek 7-31 Okno dialogowe Restore (konczenie)
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8. Konserwacja i rozwigzywanie problemow

Tester spojen kompozytowych BondMaster 600 jest przyrzadem elektronicznym
klasy przemystowej, ktéry wymaga bardzo ograniczonej konserwacji. Wiekszos¢
procedur rozwigzywania probleméw i konserwacji uzytkownik moze wykona¢
samodzielnie. Jesli jednak problemy nie ustapia, nalezy skontaktowac si¢ z firma
Evident, aby uzyska¢ pomoc techniczna

8.1  Akumulator litowo-jonowy

W normalnych warunkach eksploatacji przyrzad BondMaster 600 moze dziata¢ na
zasilaniu akumulatorowym przez co najmniej 8 godzin po catkowitym natadowaniu
(dotyczy standardowej eksploatacji). Pozostaly czas pracy na akumulatorze,
wyrazony procentowo, jest wyswietlany na wskazniku akumulatora i aktualizowany
w miare jego roztadowywania. Gdy poziom naladowania akumulatora stanie sie zbyt
niski, przyrzad BondMaster 600 automatycznie wylaczy sig, aby zapobiec
uszkodzeniu akumulatora. Akumulator nalezy tadowac za pomoca tadowarki

i przewodu zasilania dostarczonych razem z przyrzadem.

tadowanie akumulatora

Kontrolka tadowarki/zasilacza (dioda LED tadowania akumulatora) $wieci w trakcie
fadowania i przyjmuje kolor zielony, gdy akumulator jest catkowicie natadowany.
Przyblizony czas fadowania wynosi od dwéch do trzech godzin.

Wymiana akumulatora

Po kilkuset tadowaniach akumulatory traca pierwotna pojemnos¢. Wigcej informacji
o instalacji i wymianie akumulatora zawieraja sekcje , Akumulator litowo-jonowy” na
stronie 43 i , Baterie alkaliczne” na stronie 44.
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Utylizacja akumulatorow

Akumulatory nalezy prawidlowo utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami (patrz
,Wazne informacje, z ktérymi nalezy zapoznac sie przed uzyciem” na stronie 11).

8.2 Pielegnacja i diagnostyka gtowicy

Glowice przyrzadu BondMaster 600 sa niezawodne i wytrzymate pod warunkiem
prawidlowego obchodzenia si¢ z nimi:

¢ Nie nalezy upuszczac glowic na twarde powierzchnie.
¢ Nie nalezy uderza¢ gtowic Zadnymi przedmiotami.
* Podczas korzystania z glowic rezonansowych na badang powierzchnie zawsze

musi by¢ nalozona tasma teflonowa. Nie tylko wydtuza to Zzywotnos¢ glowicy,
lecz takze utatwia postugiwanie sie nia.

* Aktywne i stabilizujgce koncowki glowic typu pitch-catch nalezy bardzo czesto
sprawdzac i wymienia¢; dotyczy to zwtaszcza glowic ze zdejmowalnymi
aktywnymi konicéwkami.
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Zatacznik A: Dane techniczne

Ten zalacznik zawiera dane techniczne przyrzadu BondMaster 600.

A1 Ogodlne i sSrodowiskowe dane techniczne

Tabela 6 na stronie 227 zawiera specyfikacje ogdlna i srodowiskowa.

Tabela 6 Ogolne i sSrodowiskowe dane techniczne

Kategoria

Parametr

Wartos¢

Obudowa

Wymiary ogdlne
(szerokosc¢ x wysokos¢ x
glebokosc)

236 mm x 167 mm x 70 mm

Masa

1,70 kg, razem z akumulatorem litowo-jonowym

Pozostate

Zamontowany fabrycznie pasek na nadgarstek
i tabliczka z instrukcjami umieszczona z tytu
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Tabela 6 Ogo6lne i srodowiskowe dane techniczne (cigg dalszy)

Kategoria Parametr Wartos¢
Warunki pracy | Temperatura pracy Od -10°C do 50°C

Temperatura Z akumulatorami: od 0°C do 50°C

przechowywania Bez akumulatoréw: od —20°C do 70°C

Stopien ochrony IP Zaprojektowany zgodnie z wymogami IP66

Odpornos¢ na upadki Metoda 516.6, procedura IV, 26 upadkdw,

w opakowaniu transportowym (produkty reczne
i przenosne)

Badania pod katem Metoda 516.6, procedural,

wstrzasow a) produkty reczne i przenosne, 6 cykli na kazda os,
15 g, potowa sinusoidy 11 ms albo
b) produkty instalowane rzedowo, w stelazu, na
stole, 40 G na kazda z 3 stron x 1 raz na kazda
stroneg.

Badania pod katem Metoda 514.6, procedura I, dodatek C, rysunek

wibracji 514.6C5, warunki: 1 godzina na kazda o$

Srodowisko Bezpieczenstwo dziatania zgodnie z definicja klasy

wybuchowe I, dziatu 2, grupy D kodeksu stowarzyszenia stuzb
przeciwpozarowych USA USA (National Fire
Protection Association Code, NFPA 70), artykut
500, potwierdzone préba MIL-STD-810F wg
metody 511.5, procedury I.

Akumulatory | Model akumulatora 600-BAT-L-2 (litowo-jonowy) [U8760058]

Rodzaj akumulatora Jeden akumulator litowo-jonowy lub baterie
alkaliczne o rozmiarze AA (w 8-komorowym
uchwycie)

Temperatura Od 0°C do 50°C przy wilgotnosci wzglednej 80%

przechowywania

akumulatora

Czas tadowania 4 godziny za pomoca tadowarki wewnetrznej lub

akumulatora opcjonalnej tadowarki

Czas pracy na Od 8 do 9 godzin

akumulatorze

Wymiary akumulatora | W przyblizeniu 58,9 mm x 22,3 mm x 214,6 mm

(szerokos¢ x wysokos¢ x

dtugosc)
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Tabela 6 Ogolne i sSrodowiskowe dane techniczne (cigg dalszy)

Kategoria Parametr Wartos¢

Zewnetrzne Napiecie zasilania 24 VDC (60 W)

zasilanie pradem statym

Ptr;}‘;em ZYacze pradu statego Okragle, srednica bolca 2,5 mm, srodek dodatni

statym
Zasilacz zewnetrzny EP-MCA-X, gdzie ,X” oznacza typ przewodu
pradu statego zasilajacego (patrz Tabela 16 na stronie 240)
(sugerowany model)

Wyswietlacz | Wymiary (szerokos$¢ x | 117,4 mm x 88,7 mm, 146,3 mm

wysokos¢, przekatna)

Rozdzielczosé¢

640 x 480 pikseli (pelna rozdzielczos¢ VGA)

Liczba kolorow

256

Typ Wyswietlacz LCD o petnej rozdzielczosci VGA (640
x 480 pikseli), kolorowy, odblaskowo-
przezroczysty

Katy widzenia Poziomo: od -80° do 80°
Pionowo: od -80° do 80°

Tryby wyswietlania Normalny lub na pelnym ekranie

Siatka i narzedzia do

Do wyboru 5 siatek (OFF, 10 x 10, FINE, COARSE

wyswietlania i WEB) oraz wybierane przez uzytkownika kursory
krzyzykowe dostepne na prezentacjach XY

Tryby (wszystkie Dostepnos$¢ trybow wyswietlania zalezy modelu

mozliwe) przyrzadu BondMaster 600 i wybranego trybu

pracy. Do wyboru widok RF (krzywa w funkgji
czasu, nieprzetworzona, tzw. RF, albo obwiednia
amplitudy sygnatu, tzw. IMPULSE), jedna
ptaszczyzna impedangji (inna nazwa: latajacy
punkt XY), podzielony ekran (RF i XY), wykres
paskowy (tzw. SCAN, przedstawia amplitude

i faze w funkcji czasu), podzielony ekran (XY +
SCAN), SPECTRUM (amplituda i faza w funkgji
czasu) i podzielony ekran (XY + SPECTRUM).
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Tabela 6 Ogo6lne i srodowiskowe dane techniczne (cigg dalszy)

Kategoria Parametr Wartos¢
Pozostate Normy lub dyrektywy |Norma MIL 810G, CE, WEEE, FCC (USA), IC

(Kanada), RoHS (Chiny), RCM (Australia i Nowa
Zelandia), KCC (Korea)

Wymagania dotyczace |Zasilanie z sieci pradu przemiennego: od 100 VAC

zasilania do 120 VAC lub od 200 VAC do 240 VAC, od 50 Hz
do 60 Hz

Gwarangja Roczna ograniczona; mozliwosc¢ zakupu
przediuzenia gwarancji o jeden rok (W2-
BONDMASTER600 [U8775337])

A.2  Specyfikacja wejs¢/wyjs¢

Tabela 7 na stronie 230 zawiera specyfikacje sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.

Tabela 7 Specyfikacja wejsc¢/wyjsc

Parametr

Wartos¢

USB Jeden port USB 2.0 dla urzadzen peryferyjnych

Wyjscie wideo Jeden standardowy analogowy port wyjsciowy VGA

Wejscie/wyjécie | Jeden port we/wy 15-pinowy (meski) z 6 wyjsciami analogowymi, 4
wyjsciami alarmu (ktére moga pelnic role wejs¢) i 2 sygnatami
enkodera (do wykorzystania w przysztosci)

Tabela 8 na stronie 230 zawiera opis wszystkich sygnatéw dostepnych na 15-
pinowym zlgczu we/wy. Tabela 9 na stronie 231 zawiera opis wszystkich sygnatow
dostepnych na 15-pinowym zigczu we/wy.

Tabela 8 15-pinowe zlacze wejscia/wyjscia przyrzadu

BondMaster 600
Pin Sygnat Opis
1 AOUT_1 | Wyjscie analogowe 1
2 AOUT_2 | Wyjscie analogowe 2
3 AOUT_3 |n.d.
4 AOUT 4 |nd.
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Tabela 8 15-pinowe zlacze wejscia/wyjscia przyrzadu

BondMaster 600 (cigg dalszy)

Pin Sygnat Opis
5 AOUT 5 |nd.
6 AOUT 6 |n.d.
7 GND Masa
8 VDD Napiecie +5 V
9 ENCD_INT | Przerwanie enkodera (do wykorzystania
w przysztosci)
10 ENCD_DIR | Kierunek enkodera (do wykorzystania
w przysztosci)
11 GND Masa
12 HW_IO_1 |Sprzetowe we/wy nr 1: wyjscia alarmu 1, wejscie
uniwersalne 1
13 HW_IO_2 |Sprzetowe we/wy nr 2: wyjscia alarmu 2, wejscie
uniwersalne 2
14 HW_IO_3 |Sprzetowe we/wy nr 3: wyjscia alarmu 3, wejscie
uniwersalne 3
15 HW_IO_4 |Sprzetowe we/wy nr 4: wyjscia alarmu 4, wejscie
uniwersalne 4

Tabela 9 15-pinowe wyjscie VGA przyrzadu BondMaster 600"

Pin Sygnat Opis

1 VGA_RED Sygnat wyjsciowy
czerwony VGA

2 VGA_GREEN | Sygnat wyjsciowy
zielony VGA

3 VGA_BLUE Sygnat wyjsciowy
niebieski VGA

4 NC Niepodtaczony

5 GND Masa

6 GND Masa

7 GND Masa

8 GND Masa

9 NC Niepodtaczony

Dane techniczne

231



DMTA-10045-01PL, Wer. 4, Wrzesien 2022

Tabela 9 15-pinowe wyjscie VGA przyrzadu BondMaster 600° (cigg dalszy)

Pin Sygnat Opis

10 GND Masa

11 NC Niepodtaczony

12 NC Niepodtaczony

13 LCD_HSYNC Synchronizacja
pozioma

14 LCD_VSYNC Synchronizacja
pionowa

15 NC Niepodtaczony

a. Standardowa konfiguracja wyjscia VGA
A.3  Specyfikacja badania spojen
Tabela 10 na stronie 232 zawiera specyfikacje badania spojen.

Tabela 10 Specyfikacja badania spojen

Kategoria Parametr Wartos¢

Przylacza osprzetu do Zlacza glowic 11-pinowe Fischer

badania spojert Liczba wejs¢ gtowic 1
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Tabela 10 Specyfikacja badania spojen (cigg dalszy)

Kategoria Parametr Wartos¢
Charakterystyka badania | Typy Pitch-catch (PC), mechanicznej analizy
spojen impedancyjnej (MIA) i gtowice

rezonansowe. Przyrzad

BondMaster 600 jest w pelni
kompatybilny z glowicami
BondMaster PowerLink i innymi niz
PowerLink, a takze z glowicami innych
najwazniejszych dostawcow glowic

i akcesoriow.

Wzmocnienie Od 0 dB do 100 dB z krokiem 0,1 dB
lub 1 dB. W niektorych trybach
testowania w powyzszym zakresie
wystepuja ograniczenia.

Obrét Od 0° do 359,9° z krokiem 0,1° lub 1°
Skan Czas zmienny od 0,520 s to 40 s. W
niektorych konfiguracjach ekranu

W powyzszym zakresie wystepuja
ograniczenia.

Filtr dolnoprzepustowy | Od 6 Hz do 300 Hz. W niektdrych

trybach testowania w powyzszym
zakresie wystepuja ograniczenia.

Wysterowanie napedu Ustawienia LOW, MEDIUM i HIGH

glowicy wybierane przez uzytkownika.
Trwato$¢ zmiennej 0d0,1sdo10s
Wymazywanie Od0,1sdo60s

prezentacji zmiennej

A.4  Specyfikacja trybu pitch-catch sygnatu tonalnego i trybu pitch-
catch z przemiataniem

Tabela 11 na stronie 234 zawiera specyfikacje trybu pitch-catch sygnatu tonalnego
i pitch-catch z przemiataniem
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Tabela 11 Specyfikacja trybu pitch-catch sygnatu tonalnego i pitch-catch
z przemiataniem

Kategoria Parametr Wartos¢
Sygnat tonalny pitch- Tryby wyswietlania Do wyboru widok RF (krzywa
catch (klawisz RUN) w funkgji czasu, nieprzetworzona, tzw.

REF, albo obwiednia amplitudy sygnatu,
tzw. IMPULSE), jedna ptaszczyzna
impedangji (inna nazwa: latajacy punkt
XY), podzielony ekran (RF i XY),
wykres paskowy (tzw. SCAN,
przedstawia amplitude i faze w funkcji
czasu), podzielony ekran (XY + SCAN)

Zakres czestotliwosci

Od 1 kHz do 50 kHz

Wzmocnienie

Wzmocnienie przebiegu RF (sygnat
nieprzetworzony): od 0 dB do 70 dB,
regulacja z krokiem 0,1 dB lub 1 dB. W
przypadku prezentacji z latajacym
punktem XY dostepny jest dodatkowy
zakres od 0 dB do 60 dB.

Szerokosc

Od 360 ps do 10 ms, regulacja
z krokiem 50 ps

Bramka

Od 10 ps do 7920 ps, regulacja

z krokiem 10 pus Nowy tryb bramki
AUTO automatycznie okresla
szczytowq amplitude na podstawie
sygnatu RF.

Cykle

Od 1 do 10, regulacja z krokiem 1

Czestotliwosc
powtarzania

Od 5 do 500 powtoérzen na sekunde,
regulacja z krokiem 5 powt./s

Rejestracje punktow

Do 25 rejestracji punktow
zdefiniowanych przez uzytkownika
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Tabela 11 Specyfikacja trybu pitch-catch sygnatu tonalnego i pitch-catch
z przemiataniem (cigg dalszy)

SPECTRUM (amplituda i faza

Kategoria Parametr Wartos¢
Pitch-catch Tryby wyswietlania Wybér jednej ptaszczyzny impedangji
Z przemiataniem (klawisz RUN) (inna nazwa: latajacy punkt XY),

w funkdji czestotliwosci) i podzielony

ekran (XY + SPECTRUM)
Zakres czestotliwosci Od 5 kHz do 100 kHz
Wzmocnienie Od 0 dB do 60 dB z krokiem 0,1 dB
Tempo przemiatania Tempo LOW, MEDIUM i HIGH

wybierane przez uzytkownika, od
ktérego zalezy czestotliwos¢
powtarzania

Sledzenie czestotliwosci

Maksymalnie 2 znaczniki
konfigurowane przez uzytkownika
umozliwiajace monitorowanie 2
konkretnych czestotliwosci z figury
kreslonej w wyniku przemiatania.

A.5 Specyfikacja trybu mechanicznej analizy impedancyjnej (MIA)
i trybu rezonansu

Tabela 12 na stronie 236 zawiera specyfikacje trybu mechanicznej analizy
impedancyjnej (MIA) i trybu rezonansu.

Dane techniczne
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Tabela 12 Specyfikacja trybu mechanicznej analizy impedancyjnej (MIA) i trybu

rezonansu
Kategoria Parametr Wartos¢
Mechaniczna analiza Tryby wyswietlania Wybér jednej plaszczyzny impedangji
impedancyjna (klawisz RUN) (inna nazwa: latajacy punkt XY),
wykresu paskowego (tzw. SCAN,
przedstawia amplitude i faze w funkcji
czasu), podzielony ekran (XY + SCAN)
Kreator kalibracji Menu kalibragji do okreslania
najlepszej czestotliwosci w danym
zastosowaniu, na podstawie prostych
pomiaréw ,dobrych” i ,,ztych” czesci
Zakres czestotliwos$ci Od 2 kHz do 50 kHz
Wzmocnienie Od 0 dB do 100 dB z krokiem 0,1 dB
Filtr dolnoprzepustowy | Od 6 Hz do 500 Hz
Rejestracje punktow Do 25 rejestracji punktow
zdefiniowanych przez uzytkownika
Rezonans Tryby wyswietlania Wybdr jednej ptaszczyzny impedancji
(klawisz RUN) (inna nazwa: latajacy punkt XY),

wykresu paskowego (tzw. SCAN,
przedstawia amplitude i faze w funkcji
czasu), podzielony ekran (XY + SCAN)

Kreator kalibracji

Menu kalibracji do okreslania
najlepszej czestotliwosci na podstawie
odpowiedzi gtowicy

Zakres czestotliwos$ci Od 1 kHz do 500 kHz
Wzmocnienie Od 0 dB do 60 dB z krokiem 0,1 dB
Filtr dolnoprzepustowy | Od 10 Hz do 500 Hz

Rejestracje punktow

Do 25 rejestracji punktow
zdefiniowanych przez uzytkownika

A.6 Specyfikacja alarmow, facznosci i pamieci

Tabela 13 na stronie 237 zawiera specyfikacje alarmow, tacznosci i pamieci.
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Tabela 13 Specyfikacja alarméw, facznosci i pamieci

Kategoria

Parametr

Wartosé

Alarmy

Tlos¢

3 jednoczesne alarmy

Dostepne rodzaje
alarmow

Dostepnos¢ rodzajow alarmow zalezy
od modelu przyrzadu BondMaster 600
i wybranego trybu pracy. Do wyboru
alarmy: RF (szereg czasowy), BOX
(prostokatne pole), POLAR (okrag),
SECTOR (wycinek okregu), SCAN
(zalezne od czasu), i SPEC (widmo)

z opcja AMPLITUDE albo PHASE.

Komunikagja i pamie¢

Oprogramowanie PC

Oprogramowanie BondMaster PC
wchodzi w sktad podstawowego
zestawu BondMaster 600.
BondMaster PC umozliwia
przegladanie zapisanych plikow

i drukowanie raportéw.

Podglad w przyrzadzie

Tak, wybdr za pomoca pokretta

Przechowywanie danych

500 plikow

Sygnat referencyjny

Biezacy lub przywotany z pamieci

A7

Specyfikacja interfejsu

Tabela 14 na stronie 237 zawiera specyfikacje interfejsu.

Tabela 14 Specyfikacja interfejsu

Kategoria

Parametr

Wartosé

Wyswietlanie interfejsu

Jezyki

Angielski, hiszpanski, francuski,
niemiecki, wloski, japoriski, chinski,
rosyjski, portugalski, polski,
niderlandzki, czeski, wegierski,
szwedzki i norweski

Kolory

8 schematow dostosowanych do
réznych warunkéw oswietlenia
i preferengji uzytkownikéw
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Tabela 14 Specyfikacja interfejsu (cigg dalszy)

Kategoria Parametr Wartos¢
Szczegdtowe informacje | Tryby dziatania Impuls tonalny pitch-catch
o interfejsie przyrzadu (wys$wietlanie RF lub impulséw),

pitch-catch z przemiataniem,
mechaniczna analiza impedancyjna
(MIA) i rezonans

Struktura menu

Interfejs z jednym poziomem menu
i ekranem All Settings utatwiajacym
konfiguracje w trakcie pracy

Zastosowania Menu wyboru zastosowania
utatwiajace i przyspieszajace
konfiguracje

Odczyty w czasie Dostepnos¢ odczytow zalezy od

rzeczywistym modelu przyrzadu BondMaster 600

i wybranego trybu pracy. Mozna
wybra¢ maksymalnie 2 odczyty

W czasie rzeczywistym, ktore mierza
charakterystyke sygnatu (do wyboru 4
pomiary amplitudy i 1 pomiar kata)

238 Zalacznik A




DMTA-10045-01PL, Wer. 4, Wrzesien 2022

Zalacznik B: Akcesoria, czesci zamienne i rozszerzenia

Ponizsze tabele (Tabela 15 na stronie 239-Tabela 18 na stronie 240) zawieraja numery
czesci akcesoridw, elementéw pomocniczych, czedci zamiennych, przewodow
zasilajacych, rozszerzen, gwarangji i instrukcji uruchamiania przyrzadu

BondMaster 600.

Tabela 15 Opcjonalne akcesoria, elementy pomocnicze i czesSci zamienne

Opis

Numer katalogowy

Uprzaz na klatke piersiowgq (potaczenie 4-punktowe)

EP4/CH [U8140055]

Zespot stojaka na przyrzad z serii 600 (cze$¢ zamienna)

600-STAND [U8780296]

Przejsciowka do zewnetrznej sygnalizacji alarmu

N600-EXTALM [U8780332]

Przewdd VGA do przyrzaddw z serii 600, 1,52 m

600-C-VGA-5 [U8780298]

Przewdéd komunikacyjny HD15, Zenski, jednostronny,
1,83 m

DSUB-HD15-6 [U8780333]

Ochraniacze na ekran przyrzadu z serii 600
(opakowanie 10 szt.)

600-DP [U8780297]

Walizka na przyrzad z serii 600 i akcesoria do niego
(wersja z pokrettem)

600-SC-K [U8780334]

Zewnetrzna fadowarka akumulatora (uzytkownik musi
wybra¢é przewod zasilajacy)

EPXT-EC-X, gdzie , X" oznacza typ
przewodu zasilajacego (patrz
Tabela 16 na stronie 240)

Pasek na ramie

3319871 [U8906253]
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Tabela 16 Przewody zasilajace do EP-MCA-X i EPXT-EC-X

Zmienna w kodzie (X) oznaczajaca przewod kalt\;il:glzl;vy
A = Australia U8840005
B = Brazylia U8769007
C = Chiny U8769008
D =Dania U8840011
E = Europa U8840003
I=Wtochy U8840009
J =Japonski przewdd zasilania i wktadka z PSE U8908649
K= Wielka Brytania U8840007
P =Indie, Pakistan, RPA i Hongkong 08840013
S = Korea Poludniowa U8769009
U = Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada U8840015
Tabela 17 Rozszerzenia i gwarancja
Opis Numer katalogowy

Wydluzona gwarancja na przyrzad W2-BONDMASTER600

BondMaster 600 (jeden dodatkowy rok) wraz | [U8775337]

z kalibracja (nie jest dostepna we wszystkich

krajach)

Rozszerzenie z modelu B600 do modelu B600-UPG-M [U8670219]

B600M, w tym przewdd do glowicy

rezonansowej

Tabela 18 Instrukcje uruchamiania przyrzadu — wszystkie jezyki

Opis Numer katalogowy

B600 — instrukcja uruchamiania przyrzadu | DMTA-10044-01ZH [U8670211]
— jez. chinski

B600 — instrukcja uruchamiania przyrzadu | DMTA-10044-01DE [U8670212]
— jez. niemiecki

B600 — instrukcja uruchamiania przyrzadu | DMTA-10044-01EN [U8030413]
—jez. angielski
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Tabela 18 Instrukcje uruchamiania przyrzadu — wszystkie jezyki (cigg dalszy)

Opis Numer katalogowy
B600 — instrukcja uruchamiania przyrzadu | DMTA-10044-01FR [U8670213]
— jez. francuski
B600 — instrukcja uruchamiania przyrzadu | DMTA-10044-011T [U8670214]
— jez. wloski
B600 — instrukcja uruchamiania przyrzadu | DMTA-10044-01JA [U8670215]
— jez. japonski
B600 — instrukcja uruchamiania przyrzadu | DMTA-10044-01RU [U8670216]
— jez. rosyjski
B600 — instrukcja uruchamiania przyrzadu | DMTA-10044-01ES [U8670217]
— jez. hiszpanski
B600 — instrukcja uruchamiania przyrzadu | DMTA-10044-01PT [U8670218]
— jez. portugalski
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